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2011
Acelera la

Productividad

Seamos realistas — incluso nosotros
en National Instruments sabemos
que usted no leerd, vera un
seminario Web, o aprendera sobre
NI LabVIEW simplemente porque
ama la programacion grafica o los
cables de colores. Lo méas seguro es
que tiene un trabajo que realizar
y esta evaluando si utilizar los
productos de NI pueden hacerlo
mas productivo que las herra-
mientas que tiene ahora.
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Noticias RS Components

La conferencia
Europea de RS

en Roma

WWW. rs»components. com

El pasado 28 de Septiembre tuvo
lugar en Roma la conferencia que
con el titulo “The Future is Now”
mostré a los periodistas asistentes,
la hoja de ruta de la Compania que
marcara el devenir del mercado
de la distribucién en la presente
década. Por su elevado interés que-
remos transmitir lo mas esencial
de las ponencias presentadas a
nuestros lectores.
Comenzaremos con una breve
introduccién a los numeros signi-
ficativos de RS:

RS Components (RS) es el mayor
distribuidor a nivel mundial de pro-
ductos de electrénica y manteni-
miento, sirviendo a 1,5 millones de
clientes en todo el mundo. El Gru-

RS Components es
el primer distribuidor
en converger plena-
mente su oferta de
mantenimiento en
toda Europa

RS Components ha finalizado
el pasado octubre un programa que
le convierte en el primer distribuidor
de servicios en converger plenamen-
te su oferta de mantenimiento en
toda Europa. Como resultado, RS
serd capaz de cubrir la demanda
de todos los clientes europeos con
la mé&s amplia gama de productos
eléctricos, de automatizacién y con-
trol, prueba y medida, herramientas
manuales, consumibles y sequridad
e higiene disponible en el merca-
do. El programa ya ha logrado un
aumento sustancial de las ventas y
espera seguir generando 1 millén
de libras en ventas por mes.

La oferta comun de productos
de mantenimiento en toda Euro-
pa es parte de la estrategia global
dirigida a mejorar el nivel de ser-
vicio y atender las necesidades de

po cuenta con operaciones en 27
paises y 17 almacenes, y distribuye
550.000 productos que van desde
semiconductores y optoelectréni-
ca hasta herramientas eléctricas y
ropa protectora. La oferta de pro-
ductos y servicios de RS contempla
todo el ciclo de vida de producto,
desde |+D a través de la pre-pro-
duccién, hasta el mantenimiento
y reparacion. La empresa entrega
40.000 pedidos en el mismo dlia en
que son recibidos.

En el ultimo ejercicio, el Grupo
obtuvo unos ingresos de mas de 1
billén de libras y cotiza en la Bolsa
de Valores de Londres. RS Compo-
nents y Allied Electronics son las
marcas comerciales de Electrocom-
ponents plc. En la Peninsula Ibéri-
ca, el Grupo esté presente desde
1992 y cuenta con una facturacion
anual que suma mas de veinticinco
millones de euros.

los clientes de RS, proporcionando
una amplia y consistente gama de
productos en cada region del mun-
do. Cuando se haya completado el
programa, RS estard en posicién de
ofrecer 70.000 productos comunes
en toda Europa, lo que equivale a
380.000 introducciones de pro-
ducto en 16 paises. La mitad de
estos productos pertenecen a la
gama de automatizacién y control,
la tecnologfa mas importante para
la empresa en el 4rea de manteni-
miento por el alto crecimiento que
ha supuesto en las ventas y por su
potencial incremento en los ingre-
sos para el futuro.

Este programa se inici6 en
2010, tras el éxito alcanzado con el
lanzamiento de nuevos productos
en todos los mercados. Esto puso
de manifiesto el potencial de ne-
gocio que tenfa el contar con una
oferta de mantenimiento comun
disponible para toda Europa.

Kevin Thompson, Director Ge-
neral de Mantenimiento en RS,
comentd: “Nuestros proveedores
miran con mucho entusiasmo este

programa y reconocen el valor que
les aporta. Esta iniciativa, junto con
nuestros servicios de comercio elec-
trénico, nos ofrece una ventaja cla-
ve en el sector de automatizacion y
control, y es otro ejemplo de como
estamos invirtiendo en nuestro ne-
gocio en toda la region para acele-
rar alin més el crecimiento.”

Los recursos online
de RS Components
aceleran el ritmo del
diseno electrdénico

En los Ultimos afnos, la forma
de trabajar de los ingenieros de
disefo electronico ha cambiado
drésticamente. No sélo tienen que
enfrentarse a los desafios que im-
pone el paso del tiempo y a las res-
tricciones de diseno, sino también
a que los equipos de disefo son
cada vez més pequefos, las he-
rramientas son generalmente muy
costosas e Internet es a la vez una
bendicion y una maldicion, dada la
abrumadora oferta de productos
y fabricantes que presenta. Es por
estos motivos que los ingenieros
de hoy dia demandan cada vez un
mayor soporte por parte de sus pro-
veedores y fabricantes de confianza,
para ayudarles a hacer su trabajo
mas llevadero.

Mientras el modelo clasico del
flujo de disefio permanece inaltera-
do, avanzando a través de las siete
etapas principales del disefo desde
la conceptualizacion, busqueda y
evaluacién, hasta la placa y el di-
sefilo mecénico, culminando con la
creacion de prototipos y la produc-
cién, las necesidades y expectativas

w.h.atEn!gineers Want

= Seven main stages of design...

+ [Engineers far more dependent on the
internet: The “virtual design bench”

+ Peer-to-peer networking is changing
the way engineers share and leam

+ Younger engineers expect free-to-
access resources

« Engineering departments have shrunk
50 design short cuts are essential

« There is a trend for open source apps
and IP

*  Online Information: Heaven or
Hell?u?

de los ingenieros han estado en
constante evolucion. Los ingenie-
ros de hoy dependen mucho mas
de Internet y lo utilizan como un
"banco de disefio virtual”, lo que se
traduce en una creciente demanda
de acceso gratuito a herramien-
tas y recursos online. Ademas, la
reduccion de los departamentos
de ingenieria esta obligando a las
empresas a encontrar otras formas
de disefio para seguir siendo com-
petitivas. El tiempo es un factor
critico para lanzar un producto al
mercado con éxito y, pese a que
hay disponible en la red un inmenso
banco de informacion, ello plantea
un nuevo problema pues existen
demasiadas opciones a elegir y los
ingenieros tienen muy poco tiempo
para buscar y comparar entre un
gran nimero de componentes y
herramientas que se ofrecen.

Soporte online de confianza

Consciente del impacto que
supone Internet sobre el cambio
de los habitos de trabajo de los
disenadores, RS Components se
embarcé en la mision de conec-
tar con los ingenieros a través de
la creacion de un entorno online
innovador que proporcione infor-
macion, herramientas y servicios a
los ingenieros de hoy y del manana,
brindandoles un soporte fiable en
cada una de las etapas del proceso
de disefio y permitiéndoles acelerar
la introduccion al mercado de sus
innovaciones.

Repasando las tres etapas criti-
cas del desarrollo de un producto,
RS adopta la estrategia de "“En-
cuéntrelo, Diséhelo, Comprelo”,

The future
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que ofrece a sus clientes una forma
rapida de buscar, comparar y selec-
cionar el dispositivo adecuado para
su aplicacion.

La primera fase de este enfoque
centrado en el cliente fue la intro-
duccién en mayo de 2010 de la
herramienta de busqueda paramé-
trica Component Chooser, la mas
potente del sector que cubria mas
de 260.000 componentes electréni-
cos de multiples proveedores. Con
el lanzamiento de la nueva web de
RS en julio de 2011, Component
Chooser ofrece ahora una mejor
funcionalidad de navegacién para
poder acceder a la creciente gama
de productos de RS, y es parte de la
principal ruta de navegacion y bus-
queda bajo la forma de la opcién de
visualizacién “Comparativa”.

Los resultados desde la intro-
duccién de esta herramienta son
significativos. Durante los uUltimos
12 meses, la conversion a pedidos
de las busquedas ha aumentado del
4% al 8.3% en semiconductores y
pasivos. El nimero de visitas tam-
bién ha crecido considerablemente,
de més de 20.000 en julio de 2010
a casi 180.000 a dia de hoy.

El éxito continuo de los recursos de
disefo de RS

Durante la investigacion de las
necesidades cambiantes de los inge-
nieros de disefo, RS constatd que
muchos de ellos se enfrentaban a
las mismas restricciones en la bus-
gueda de herramientas. No podian
asumir el riesgo de adquirir herra-
mientas de disefio costosas y tener
poco o nada de tiempo para bus-
carlas. Ademas existe una creciente
demanda de modelos 3D y disefios
de referencia que puedan cortarse
y pegarse en sus circuitos.

Programa exhaustivo de CAD en
3D

En mayo de 2010, RS respondié
a estas necesidades con el lanza-
miento de su programa 3D CAD,
una extensa y completa biblioteca
de modelos certificados CAD en 3D
de componentes electromecanicos,
que se pueden descargar de forma
totalmente gratuita. Hoy hay dispo-
nibles més de 30.000 modelos CAD
en 3D en RS Online y el nimero si-
gue creciendo, con una previsién de
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aumento de proveedores representa-
dos a mas del doble en los préximos
6 meses. Los usuarios pueden elegir
entre 24 formatos de archivo nativos
compatibles con los principales pa-
quetes CAD en el mercado, eliminan-
do el tiempo necesario para realizar
la verificacion del modelo. Los mode-
los también pueden ser descargados
desde 14 comunidades sindicadas
y sitios web reconocidos en los cir-
culos del disefio electrénico, tales
como TraceParts. Adicionalmente,
los modelos CAD en 3D de RS estan
disponibles en formato SpaceClaim,
permitiendo a los ingenieros reuti-
lizar y editar rapidamente modelos
de concepto desde cualquier sistema
CAD, y simplificar los modelos para
realizar el anélisis en una fraccion de
tiempo menor que si se utilizaran
los sistemas tradicionales de CAD
basados en una modelizacion para-
métrica compleja.

Todos los modelos tienen el
codigo RS integrado, para que los
componentes puedan anadirse auto-
maticamente en la lista de materiales
generada por muchos de los siste-
mas CAD. Segun las investigaciones
de TraceParts, cuando un ingeniero
descarga un modelo, existe una pro-
babilidad de 80% de que ese com-
ponente formara parte del disefo
del producto. Esto beneficia a los
proveedores de RS, para quienes el
distribuidor proporciona servicios de
creacién de demanda. Los acuerdos
suscritos permitirdn a su vez incluir a
miles de nuevos clientes para RS.

Los resultados después de un
afio demuestran que RS esta si-
guiendo el camino correcto. El nd-
mero de descargas de modelos CAD

en 3D ha aumentado de aproxi-
madamente 2.500 por mes tras
el lanzamiento, a 10.000 al mes a
dia de hoy.

Una comunidad online de disefio
con herramientas fiables y gratui-
tas

Para seguir haciendo frente a
los desafios con los que se enfren-
tan los ingenieros, RS lanzé Desig-
nSpark (www.designspark.com),
un portal online que ofrece a sus
usuarios informacion y recursos
fiables y contrastados, y que retine
informacién de disefio, anélisis y
comentarios de los usuarios y herra-
mientas gratuitas para acelerar los
procesos de disefio. La comunidad
online contiene un &rea de comen-
tarios sobre kits de desarrollo con
1.000 kits visibles, eventos, blogs
y portales que animan a los miem-
bros a participar y compartir sus co-
nocimientos. Desde su lanzamiento
enjulio de 2010, DesignSpark se ha
convertido en la comunidad online
para ingenieros electrénicos de mas
rapido crecimiento, con mas de
80.000 usuarios registrados a dia
de hoy y ofreciendo acceso gratuito
a una amplia gama de herramientas
de diseno de RS, asi como las de
proveedores y clientes.

El factor clave para estimular las
visitas a la comunidad DesignSpark
ha sido el completo software de
disefio DesignSpark PCB, que puede
descargarse gratis en la Spark Store.
Esta herramienta profesional ha re-
gistrado mas de 100.000 descargas
y proporciona acceso a un conjunto
de videos tutoriales, ejemplosy una
biblioteca de componentes.
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| Demonstrates an appetite for free but powerful tools |

En marzo de este afio, como
respuesta a las opiniones recibidas
directamente de los clientes, RS
lanzé la version 2 de la galardo-
nada herramienta PCB, ahora con
visualizacion en 3D, ademds de otra
actualizacién que ofrece mayores
funcionalidades, cuyo lanzamiento
esta previsto para noviembre.

RS ocupa una posicion destaca-
da en el mercado, ya que es el Unico
distribuidor que ofrece un formato
3D tan completo que proporciona
un alto rendimiento a los clientes
mas exigentes.

La satisfaccion del cliente queda
demostrada con el gran nimero de
descargas de modelos CAD en 3D
registrados en RS Online, asi como
por los comentarios y opiniones de
los usuarios de DesignSpark, todo
lo cual ha llevado a la empresa a in-
troducir un convertidor de PCB para
SketchUp, una nueva herramienta
sencilla pero muy potente que per-
mite a los disefadores importar
ficheros en formato IDF desde cual-
quiera de las herramientas de dise-
fio de PCB maés utilizadas, a Google
SketchUp, una de las herramientas
de modelizacién 3D més populares
y disponible de forma gratuita en
Google.com.

Estableciendo la tendencia para el
futuro del disefio electrénico

Las estadisticas de uso de los
recursos de diseno de RS reflejan
que a poco mas de un afio desde su
lanzamiento, el completo entorno
de disefo de RS est4 acelerando
la tendencia de los ingenieros para
llevar a cabo sus disefios online, y
los clientes comienzan a reconocer
el valor que esto supone para su
trabajo. Esta demanda de recursos
online se ird incrementando signifi-
cativamente entre las nuevas gene-
raciones de ingenieros electrénicos,
y RS esta creando fuertes vinculos
con las universidades para formary
comprometer a los ingenieros des-
de el inicio de sus carreras. Como
parte de su estrategia “Encuéntrelo,
Diséfielo, Comprelo”, RS continuara
adoptando un enfoque innovador
para conectar con sus clientes en
los formatos més relevantes y atrac-
tivos para compartir conocimientos,
identificar tendencias y aumentar su
oferta de productos y servicios.
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A su pregunta:
;Queé es lo mas
Importante en una
sonda diferencial?

Nuestra respuesta: Alta fiabilidad de la sefial y caracteristicas excelentes.
Con una impedancia de entrada de 1 MQ y una capacidad de entrada de 0.6 pF, las
sondas R&S®RT-ZD garantizan la minima carga en el punto operativo de la fuente de
la sefal. El micro boton ubicado en la punta de la sonda para el control del equipo

y el R&S®ProbeMeter, que proporciona medidas de DC tanto en modo diferencial
como comn, representan dos funciones innovadoras. Una amplia gama de
accesorios adicionales ofrecen un alta flexibilidad para acceder al punto de me

Mas informacidn en: www.scope-of-the-

See for yourself
www.scope-of-the-art.com

ROHDE&SCHWARZ
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Equipo compacto de
propésito general de
Rohde & Schwarz
ahora genera senales
de hasta 40 GHz con
mayor rendimiento

El generador de senales
R&S SMB100A, que ya destaca por
su rendimiento en el rango de RF,
pasa ahora al rango de microon-
das. Incluso en estas frecuencias
tan altas, la fuente de sedal no
cede en términos de potencia de
salida, pureza espectral y costes de
mantenimiento.

Rohde & Schwarz ha mejorado
la prestacién de su generador de
sefales analdgicas de rango me-
dio R&S SMB100A integrando dos
nuevas opciones de frecuencia. Las
opciones R&S SMB-B120/B120L y
R&S SMB-B140/B140L (versiones L
sin atenuador por pasos) permiten
al generador cubrir el rango de fre-
cuencia de 100 kHz hasta 20 GHz
y 40 GHz, respectivamente. El
R&S SMB100A puede ahora ma-
nejar cualquier aplicacion, desde RF
analégico hasta microondas.

En los nuevos rangos de fre-
cuencia, el R&S SMB100A sigue
ofreciendo como estandar un ran-
go dindmico muy amplio, entre
-120 dBm y +14 dBm. Las nue-
vas opciones de alta potencia — la
R&S SMB-B31 (para el modelo de
20 GHz) y la R&S SMB-B32 (para
el modelo de 40 GHz) — permiten
alcanzar una potencia de salida de
max. +25 dBm. Las nuevas opcio-
nes permiten a los usuarios evitar la
necesidad de utilizar un amplifica-
dor externo para conseguir mayor
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potencia de salida. Ahora, esta
técnica solo se necesita cuando se
exige una compensacién de la ate-
nuacion en el setup de medida.

EI R&S SMB100A también ofre-
ce la mejor pureza espectral de su
clase. Incluso en frecuencias bajas,
presenta un ruido de fase de ban-
da lateral muy reducido gracias al
rango del atenuador ampliado y el
método “direct digital synthesis
(DDS)". Estas dos caracteristicas
hacen que la conversion de sefal
pertenezca al pasado.

Ademas que por su excelen-
te rendimiento en generacion de
sefiales, el R&S SMB100A atrae
por su disefilo compacto: Con solo
dos unidades de altura y un ancho
de 3% 19", necesita mucho menos
espacio en el banco de trabajo o en
el rack que otros productos simila-
res. Incluso el modelo de 40 GHz
totalmente equipado pesa solo 6.9
kg, lo que le convierte en la herra-
mienta ideal en aplicaciones movi-
les. El coste de mantenimiento del
generador es muy reducido gracias
a su intervalo de calibracién de 3
afos y su bajo consumo de max.
120 W (modelo de 40 GHz).

El R&S SMB100A de Ro-
hde & Schwarz esta especialmente
disefiado también para el sector
aeroespacial y defensa. Los fabri-
cantes de dispositivos y compo-
nentes pueden usar el generador
de senales para las aplicaciones de
oscilador local y para medir rada-
res de banda X, por ejemplo.

Las opciones de frecuencia has-
ta 20 GHz (R&S SMB-B120/B120L)
y 40 GHz (R&S SMB-B140/B140L)
y las opciones de alta potencia
(R&S SMB-B31/B32) para el ge-
nerador de sefales analégicas
R&S SMB100A ya estan disponibles
en Rohde & Schwarz.

Ref. N° 1111501
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Nuevo analizador
avanzado R&S FSW
ofrece minimo ruido
de fase, maximo an-
cho de banda vy ope-
ratividad

El Nuevo analizador de se-
fial y espectro R&S FSW de Ro-
hde & Schwarz supera todos los
equipos avanzados de su clase
disponibles actualmente en el
mercado tanto en prestaciones
de RF como en ancho de banda.
Por primera vez, en la fase de de-
sarrollo es posible visualizar mul-
tiples aplicaciones de medida en
paralelo y analizar las interacciones
de sefal, dos funciones importan-
tes que facilitan muchas medidas
complejas.

El analizador avanzado de espec-
troy senal R&S FSW esta disponible
en tres modelos que cubren los ran-
gos de frecuencia de 2 Hz a 8 GHz,
13 GHz 0 26.5 GHz. El R&S FSW ha
sido disefiado especialmente para
cumplir con los requerimientos de
los laboratorios de desarrollo en
el sector aeroespacial, defensa y
telecomunicaciones. El resultado
queda reflejado en sus excelentes
caracteristicas técnicas.

La pantalla tactil de 12.1" es
lo primero que llama la atencion
del usuario. La funcion MultiView
permite a los usuarios mostrar en
pantalla los resultados de distintas
aplicaciones al mismo tiempo, per-
mitiéndoles hacer seguimiento de
los analisis de sefial mé&s complejos
y encontrar eventuales fallos mas
facilmente. Ademas, ya no es nece-
sario destinar mucho tiempo en la
conmutacion de una aplicacién de
medida a otra.

Con un offset de la portadora
de 10 kHz, el R&S FSW alcanza un
ruido de fase por debajo de —137
dBc (1 Hz), lo cual representa hasta
10 dB menos que otros equipos del
mercado. Se trata de una caracte-
ristica importante para el desarrollo
de componentes de RF y de siste-
mas completos para aplicaciones
de radar. El excelente valor de ruido
de fase del analizador les permi-
te conseguir sefales de radar mas
estables. Equipado con la opcién
R&S FSW-K6, el R&S FSW soporta
también el andlisis exhaustivo de

sefiales pulsadas, por ejemplo, para
aplicaciones de radar. Su amplio
ancho de banda de andlisis de has-
ta 160 MHz permite al analizador
R&S FSW medir sefiales de banda
ancha, hopping y chirp, lo que le
permite cumplir hoy con los reque-
rimientos de los estdndares wireless
del futuro, tales como 802.11ac.
Con el R&S FSW los fabricantes pue-
den también detectar emisiones
espuUreas muy rapidamente gracias
a su ruido inherente muy reducido
y su capacidad de analizar rapida-
mente rangos de frecuencia muy
amplios, incluso empleando anchos
de banda de resolucién estrechos.

EI R&S FSW es el equipo perfec-
to para el desarrollo de estaciones
base y componentes de comunica-
ciones inaldmbricas. En este sector
se aprecia principalmente el amplio
ancho de banda de demodulacién
de 160 MHz y la funcion de analisis
de radio multi-estandar: la combi-
nacién de estas dos caracteristicas
en un Unico equipo permite por pri-
mera vez medir multiples estanda-
res de telefonia movil e inaldmbrica
en distintas frecuencias de forma
simultanea. Los usuarios pueden fa-
cilmente ver la interaccién de sefia-
les entre los estandares. Josef Wolf,
Director de la Division de Andlisis
de Espectro, de Redes y EMC de
Rohde & Schwarz, comenta: ,es-
tas medidas son esenciales para
las estaciones base multi-estdndar
del futuro. Por ese motivo hemos
integrado el analizador de radio
multi-estandar en el R&S FSW. Esta
caracteristica, junto con la amplia
pantalla tactil, representa una nove-
dad Unica en el mercado. La herra-
mienta ideal para los desarrollos del
futuro ya esta disponible hoy.”

El Nuevo analizador avanzado de
sefal y espectro R&S FSW ya esta
disponible en Rohde & Schwarz.
Visite nuestra web www.rohde-
schwarz.es para mas informacién.
Ref. N° 1111500
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Pureza & Precision
Velocidad ©: Facilidad de manejo

Rohde © Schwarz FSW

El analizador de seiial y espectro mas avanzado para el sector aeroe
El mayor ancho de banda, el menor ruido de fase, el interfaz
nuevas — todo eso en la mayor pantalla tacti

perfecto para medir cualquier tipo de sef

lo que antes era imposible de dete

la tecnologia actual. Creado
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Microchip presen-
ta los microcontro-
ladores PIC32 de
menor tamano y de
coste mas reducido

Microchip anuncia una nueva
serie de microcontroladores PIC32
de 32 bit con pocas patillas que
alcanzan 61 DMIPS en un encap-
sulado con un tamano a partir de
tan solo 5x5 mm y estan destina-
dos a disefios con poco espacio
disponible y sensibles al coste. Los
microcontroladores PIC32 ‘MX1"y
'MX2" son los microcontroladores
PIC32 de menor tamafio y coste
mas reducido, y son los primeros
PIC32 en incluir una funcién de
audio dedicada y periféricos de
sensado capacitivo. Estos nuevos
microcontroladores incluyen un
conjunto de funciones adicionales
por lo que resultan muy adecuados
para los mercados de consumo,
industria, medicina y automocion.

Los microcontroladores PIC32
MX1 y MX2, que pueden traba-
jar a una temperatura de hasta
105°C, incluyen hasta 32 KB de
Flash y 8 KB de SRAM; dos inter-
faces 12S para proceso de audio;
el periférico CTMU (Charge Time
Measurement Unit) de Microchip
para afadir botones tactiles capa-
citivos mTouch™ o sensores avan-
zados; y un interface PMP (Parallel
Master Port) de 8 bit para gréaficos
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0 memoria externa. Los nuevos
dispositivos también integran un
convertidor A/D de 10 bity 1 Msps
de 13 canales, asi como periféricos
USB 2.0y de comunicaciones serie.
Los microcontroladores se suminis-
tran en ocho nuevos encapsulados
dentro de la linea PIC32, de 28 a
44 patillas, con unas dimensiones
a partir de 5x5 mm y un paso de
0,5 mm. La funcion Peripherical
Pin Select de Microchip agiliza aun
mas el disefio ya que permite a los
desarrolladores ‘reconfigurar’ la
mayoria de las patillas de funcion
digital del chip con el fin de sim-
plificar notablemente el trazado
y las modificaciones del disefo.
Para facilitar la adaptacion de otros
dispositivos, los PIC32 MX1y MX2
son compatibles con la linea de
productos PIC24F de 16 bit de Mi-
crochip y cuentan con el soporte
del entorno de desarrollo integra-
do MPLAB® X IDE, que también
es compatible con todos los mi-
crocontroladores de 8, 16y 32 bit
de Microchip.

Microchip también ha pre-
sentado el kit de inicio MPLAB
(DM320013), con un precio
de 109,99 délares, para los
nuevos microcontroladores
PIC32MX1XX/2XX. Este kit ali-
mentado por USB incluye un
PIC32MX220F032 con 32 KB de
Flash y 8 KB de SRAM, asi como
un visualizador TFT en color de
2 pulgadas (220 x 176 puntos),
cursor tactil capacitivo y boto-
nes, tarjeta de almacenamiento
SD y reproduccién de audio de
24 bit. Ademas hay una nueva

tarjeta de evaluacion PIC32MX
CTMU (AC323027) con un pre-
cio de 24,95 délares y el médulo
enchufable PIC32MX220F032D
(MA320011), también con un pre-
cio de 24,95 ddlares, para la tarjeta
de desarrollo Explorer 16.

Los microcontrolado-
res PIC32MX110F016B vy
PIC32MX220F032 estan disponi-
bles en encapsulados SPDIP, SSOP,
SOICy QFN de 28 patillas; VTLA de
36 patillas con un paso de 0,5 mm
entre patillas; y QFN, VTLA y TQFP
de 44 patillas.

Resumen de las principales carac-
teristicas:

*Primeros PIC32 en incorporar
periféricos para reproduccién de
audio y sensado tactil capacitivo

*También integran interface 12S
para USB 2.0 y reconfiguracién
digital de patillas

*Ocho nuevos encapsulados
de 28 a 44 patillas afiadidos a la
familia PIC32

*Hasta 61 DMIPS en encapsu-
lados con un tamano a partir de
5x5 mm

*Entre sus herramientas de de-
sarrollo se encuentran un kit de
inicio alimentado por USB y un
maodulo enchufable para el Explo-
rer 16

Para mayor informacion visite el
sitio web de Microchip en http:/
www.microchip.com/get/7NBT.
Ref. N° 1111700

Microchip presen-
ta microcontrola-
dores de 8 bit con
légica configurable
integrada en encap-
sulados de 6 a 20
patillas

Microchip anuncia nuevos mi-
crocontroladores PIC® de 8 bit
en encapsulados de 6 a 20 pa-
tillas que incorporan légica y un
alto nivel de integracién de peri-
féricos. Los microcontroladores
PICTOF(LF)32x y PICTxF(LF)150x
cuentan con nuevos periféricos,
incluyendo células de légica confi-
gurable (Configurable Logic Cells,
CLC), generadores de forma de
onda complementaria (Comple-

mentary Waveform Generators,
CWG) y osciladores controlados
numéricamente (Numerically Con-
trolled Oscillators, NCO) que in-
troducen una nueva funcionalidad
en microcontroladores con pocas
patillas. Estos microcontroladores
de aplicacion general potencian el
ambito de aplicacion de las familias
PICTOF, PIC12F y PIC16F y ofrecen
soporte a nuevas aplicaciones de
los microcontroladores. Permiten
que los disefadores mejoren la
funcionalidad, reduzcan el tamafio
del disefio y disminuyan el coste y
el consumo de energia en produc-
tos como pequenos electrodomés-
ticos de cocina, iluminacion interior
en automoviles, herramientas eléc-
tricas, contadores de suministro y
otras aplicaciones.

Los periféricos CLC de los mi-
crocontroladores PIC10F(LF)32x y
PICT1XF(LF)150x permiten el control
por software de l6gica combinacio-
nal y secuencial, lo que incrementa
la interconexion integrada en el
chip de los periféricos y las E/S.
Esto reduce el nUmero de compo-
nentes externos, ahorra espacio
ocupado por el codigo y afade
funcionalidad. EI CWG funciona
con multiples periféricos para ge-
nerar formas de onda complemen-
tarias con control de banda muerta
y autoapagado, mejorando asf las
eficiencias de conmutacién. Ade-
mas, el periférico NCO permite el
control lineal de frecuencia y ofrece
una alta resolucion, que son requi-
sitos imprescindibles para aplica-
ciones como balastos en ilumina-
ciéon, generacién de tonos y otros
circuitos de control resonante. Los
microcontroladores también se ca-
racterizan por su bajo consumo de
energia, con corrientes inferiores a
30 uA/MHz en modo activo y me-
nos de 20 nA en modo dormido,
asf como un oscilador interno de
16 MHz integrado, convertidor A/D
y hasta 4 periféricos PIWM (modu-
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Microcontroladores de bajo consumo para diseinos con bateria

Microchip ofrece las corrientes mas bajas en los modos activo y dormido

Prolongue la vida de la bateria en su aplicacion mediante los microcontroladores PIC®
con Tecnologia nanoWatt XLP y consiga las corrientes mas bajas del mercado para los
modos Activo y Dormido.

Las nuevas familias PIC12F182X, PIC16F182X y PIC16F19XX de Microchip, que incorporan un gran
ntimero de periféricos, ofrecen corrientes activas inferiores a 50 A y corrientes en modo dormido
de tan sélo 20 nA. Estos productos le permiten crear disefios aptos para baterias que también
incorporan sensado tactil capacitivo, LCD, comunicaciones y otras funciones que ayudan

a diferenciar a sus productos en el mercado.

La arquitectura de 8 bit de gama media Enhanced (Mejorada) de Microchip aumenta las
prestaciones hasta un 50% y 14 nuevas instrucciones que mejoran hasta un 40% la ejecucion
de cddigo respecto a los microcontroladores PIC16 de 8 bit de la generacion anterior.

Las familias PIC12F182X y PIC16F182X
incorporan:

* Encapsulados de 8 a 64 patillas

* Sensado tactil capacitivo mTouch™

* Miltiples periféricos de comunicaciones
* Interfaces dobles I)C™/SPI

* Salidas PWM con bases de tiempo
independientes

* Modulador de sefial para datos

La familia PIC16F19XX incorpora:

* Sensado tactil capacitivo mTouch

* Control de LCD

* Multiples periféricos de comunicaciones

* Mds canales PWM, con temporizadores
independientes

* Hasta 28 KB de memoria de programa Flash
* EEPROM de datos mejorada

* Referencia de salto de banda de 32 niveles
* Tres comparadores de entrada rail-to-rail

Empiece CON 3 SENCILLOS PASOS

1. Observe los videos de comparacion
de bajo consumo

2. Descargue los consejos y trucos para
un bajo consumo

3. Solicite muestras y herramientas
de desarrollo
www.microchip.com/XLP
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Plataforma de Evaluacion PIC16F193X ‘F1’ - DM164130-1

Intelligent Electronics start with Microchip
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lacién de ancho de impulso). Un
modulo indicador de temperatura
integrado permite realizar medidas
de temperatura de bajo coste.

El desarrollo cuenta con el so-
porte del kit de desarrollo PICDEM ™
Lab (DM163045), con un precio de
134,99 ddlares que incluye mues-
tras de los microcontroladores
PIC10F322 y PIC16F1507. Tam-
bién esta disponible la plataforma
de evaluaciéon F1 (DM164130-1),
con un precio de 39,99 ddlares,
para el desarrollo con microcon-
troladores PIC de 8 bit de gama
media mejorados, incluyendo la
familia PIC1xF(LF)150x. También
hay disponible una herramienta
de configuracién de CLC gratuita
que agiliza el proceso de configu-
racién del modulo CLC mediante
la simulacion de la funcionalidad
de los registros y de la légica com-
binational en un interface grafico
de usuario (GUI). Esta herramienta
se puede descargar desde el sitio
web de Microchip: http://www.
microchip.com/get/NWUN

Los nuevos microcontroladores
también son compatibles con las
herramientas estandar de desa-
rrollo de Microchip, entre ellas el
depurador/programador PICkit™
3, el MPLAB® IDE, el emulador
en circuito MPLAB REAL ICE™ vy
el depurador en circuito MPLAB
ICD3, asi como los compiladores
de Microchip y HI-TECH C®.

Los microcontroladores
PICTOF(LF)32x y PICTxF(LF)150x se
suministran en diversos encapsu-
lados SOT-23, PDIP, MSOP, TSSOP,
DFN y QFN de 6 a 20 patillas.

Principales caracteristicas:
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*Nuevos microcontroladores
que integran células logicas con-
figurables, generador de forma de
onda complementaria y oscilador
controlado numéricamente

*Aporta una nueva funciona-
lidad a microcontroladores con
pocas patillas

*Abre nuevas aplicaciones en
los mercados de electrodomésti-
cos, automocién, consumo e in-
dustrial

Para mayor informacion, visite
el sitio web de Microchip en http:/
www.microchip.com/get/X792.
Ref. N° 1111702

Microchip anuncia un
controlador USB de
pantalla tactil analé-
gica resistiva

Microchip anuncia el controla-
dor USB de pantalla tactil analdgica
resistiva mTouch™ AR1100. El con-
trolador AR1100 es un dispositivo
plug & play USB basado en la serie
de controladores de pantalla tactil
analdgica resistiva AR1000 y ofrece
funciones de calibracién avanzada
como ratén USB o digitalizador de
entrada Unica. El nuevo controla-
dor se encuentra disponible como
chip o tarjeta, es compatible con
todas las pantallas tactiles de 4, 5
y 8 hilos, y cuenta con drivers gra-
tuitos para los principales sistemas
operativos. El AR1100 ofrece un
controlador tactil de disponibilidad
inmediata que ofrece soporte a los
disefiadores para toda su gama
de sensado tactil estandar de tipo
resistivo.

Como estandar emergente para

interfaces de usuario, el sensado
tactil resistivo facilita la integra-
cion y disminuye el coste total del
sistema, asi como compatibilidad
de entrada con dedos, guantes o
puntas en aplicaciones como dis-
positivos médicos, controles indus-
triales, captura de escritura manual
o de firmas y otros mecanismos
de entrada tactil. Ademas, USB es
el estandar del mercado para los
periféricos conectados a un orde-
nador. El controlador de pantalla
tactil AR1100 es de facil integracion
y combina estos dos estdndares
en una solucién monochip para
sensado tactil resistivo de bajo cos-
te y altas prestaciones con plug &
play USB. El controlador también
incorpora opciones de calibracion
avanzada para alineamiento y linea-
lizacion que permite una precision
superior para pantallas tactiles de 4,
5y 8 hilos, asi como para pulsado-
res de alta precision en aplicaciones
criticas con poco espacio disponible
en la placa.

Gracias a los drivers gratuitos
para los principales sistemas ope-
rativos el AR1100 permite que los
disenadores puedan crean rapida-
mente soluciones para interface
tactil con poco riesgo.

Junto con el controlador
AR1100, Microchip también anun-
cia mejoras en sus controladores
de pantalla tactil analégica resis-
tiva AR1000: nuevos precios para
el mercado de gran volumen, un
conjunto completo de drivers, in-
cluyendo los sistemas operativos
Windows® CE, Linux y Android™,

y una nueva tensién minima de
trabajo a partir de 2,0 V. El AR1000
es un controlador tactil analégico
resistivo que se dirige a aplicacio-
nes embebidas de bajo coste que
utilicen comunicaciones 12C™, SPI
o UART.

El controlador AR1100 se en-
cuentra disponible de forma in-
mediata en encapsulados SOIC,
SSOP y QFN de 20 patillas, asi
como en formato de tarjeta. El
kit de desarrollo mTouch AR1100
(DV102012), con un precio de
89,99 ddlares, incluye una pla-
ca lista para produccién con el
AR1100 equipada con un cable
USBy una pantalla tactil analdgica
resistiva de 5 hilos que permite a
los disefadores llevar a cabo de
forma répida conexiones y pruebas
con este avanzado controlador de
pantalla tactil.

Resumen de las principales carac-
teristicas:

*Controlador AR1100 disponi-
ble como chip o tarjeta

*Drivers gratuitos para los prin-
cipales sistemas operativos

*Solucién de aplicacion inme-
diata para sensado tactil resistivo
de bajo coste y altas prestaciones
con plug & play USB

*Nuevas mejoras introducidas
también en los nuevos controla-
dores de bajo coste AR1000 para
pantalla tactil analdgica resistiva

Para mayor informacion, visite
el sitio web de Microchip en http:/
www.microchip.com/get/08XT
Ref. N° 1111701
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R&M establece un
nuevo estandar en
40 Gigabit Ether-
net

Transmisién sin pérdidas sobre
550 metros de cable de fibra éptica
y nueve conectores MPO / Demos-
tracion de 6 horas sin errores de bit
durante un seminario técnico en
un estudio de television / Precision
nanométrica / Supera a la normay
a los estdndares comparativos

La firma suiza especializada en
cableado R&M (www.rdm.com)
ha establecido un nuevo récord en
transmisiones de datos sobre cable
de fibra optica. En el transcurso
de una demostracién en Zurich,
la compafia presentd por primera
vez una transmision de datos 40
Gigabit Ethernet (40GbE) libre de
errores mediante un cable multimo-
do de 550 metros de longitud con
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nueve conectores MPO/MTP®. Los
resultados son aproximadamente
un 60% superiores a los del estan-
dar comparativo anterior y superan
ampliamente el pardmetro defini-
do por la norma IEEE 802.3ba. El
equipo de prueba funcioné durante
mas de seis horas. Esta demostra-
cion publica tuvo lugar en un se-
minario técnico titulado “It's NOT
the Network” en los estudios de la
television nacional suiza. El evento
fue organizado por Emitec, firma
especializada en redes.

Los conectores a presién mul-
tifibra (MPO/MTP®) utilizados en
la prueba fueron fabricados en las
instalaciones que R&M posee en
Wetzikon, cerca de Zurich. Durante
los Ultimos meses el laboratorio de
R&M ha optimizado, entre otras
cosas, el tratamiento superficial
de los extremos de las fibras y sus
pruebas de control y calidad. Ac-
tualmente R&M controla y retoca
la superficie de los extremos de
cada una de las fibras de vidrio
del conector con un margen de
nanometros. La demostracion,
realizada en Zurich ante una au-

diencia compuesta por expertos,
document6 los avances logrados
en estas actividades de |+D. “Es-
tamos alcanzando una calidad de
transmisién que supera con dife-
rencia los pardmetros definidos en
las normas”, explica Gianfranco
Di Natale, director tecnoldgico de
R&M.

R&M llevd a cabo la prueba en
colaboracion con Reflex Photo-
nics, Inc., de Sunnyvale, California,
y Xena Networks, de Copenha-
gue. Con su modulo transceptor
40GBASE-SR4, Reflex Photonics
suministro la optoelectrénica ne-
cesaria para la transmision de la
sefal dptica. Xena Networks pro-
porciond la instrumentacion nece-
saria para la demostracion con su
plataforma de pruebas 100 Gigabit
Ethernet.

El Comité IEEE 802.3ba ratificd
el estdndar 40GbE (40GBASE-SR4)
en junio de 2010, prescribiendo
un enlace de transmisién con un
maximo de 150 metros que debe
ser construido con cable de fibra
optica OM4. Dentro de este ca-
nal de 150 metros se admite una
pérdida maxima en el conector de
1 dB. La meta es garantizar una
tasa de errores de bit inferior a 10-
12. Para su solucion 40GbE, R&M
definié estandares de calidad mas
estrictos para facilitar la migracion
de 10 a 40/100GbE. La distancia
de 550 metros es muy comun en
el mercado de aplicaciones 10GbE
(10GBASE-SR) y coincide con los
requisitos de numerosos opera-
dores de red. Hasta ahora en la
industria del cableado solamente
era posible efectuar demostracio-
nes de transmisiones 40/100GbE
sin pérdidas en distancias de 275
y 340 metros. “Hemos mejorado
aun mas el rendimiento combi-
nando conectores optimizados
de la méxima calidad, fabricados
por nosotros mismos, con cables
OM4, insensibles a la curvatura, y
optoelectrénica avanzada”, sefia-
la Di Natale. Los usuarios, como
los centros de datos o la industria
financiera, pueden iniciar asi la
transicién hacia la era de 40/100
Gigabit Ethernet sin riesgo algu-
no, planificar sus redes de manera
mas flexible y utilizarlas con toda
tranquilidad.

“Resulta muy interesante para
Reflex presenciar este enorme au-
mento de la distancia de trans-
mision”, explica Robert Coenen,
vicepresidente de ventas y marke-
ting de Reflex Photonics. “La com-
binacion de la excepcional calidad
de los procesos de produccién de
R&M vy el gran rendimiento CFP
de Reflex despeja el camino para
el uso generalizado de 40/100
Gigabit Ethernet en los centros
de datos”. Jacob Nielsen, director
general de Xena Networks, afa-
de: “El mercado de 40/100 GbE
gana impulso rapidamente, por lo
que fue fascinante ver cémo R&M
sobrepas6 de forma espectacular
los limites de la norma. Emplean-
do el médulo de pruebas L2-L3
40/100GbE (M1CFP100/M2CFP40),
de Xena, fueron capaces de docu-
mentar una transmision libre de
errores sobre un enlace de 550 me-
tros con nueve conexiones MPO.
Es una demostracion convincente
que confirma la altisima calidad de
fabricacion de sus soluciones de
cableado avanzadas”. Armin Die-
thelm, director general de Emitecy
organizador del seminario técnico,
se muestra de acuerdo y afirma
que “con esta demostracion, R&M
ha demostrado claramente lo que
el toque suizo puede lograr en el
cableado de fibra éptica al pro-
cesar componentes estandar con
la méxima precisién”. Los resul-
tados ofrecen, ademas, ventajas
econdémicas para los usuarios: en
el futuro, podran planificar nue-
vas conexiones, disefar redes de
datos de alta capacidad de manera
mas flexible y prescindir de unos
cuantos dispositivos activos que
consumen energia.

Mas informacion disponible en
www.rdm.com
Ref. N° 1111900
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El unico camino es hacia arriba

Mas oportunidades para los clientes de EBV al concluir la adquisicion de
National Semiconductor por Texas Instruments.

EBV lleva colaborando estrechamente con National
Semiconductor desde 1970 y con Tl desde 1992, siendo el
distribuidor lider tanto de Tl como de NSC.

Conocemos a fondo sus productos, sus aplicaciones técnicas,
su estrategia y sus mercados. Pero lo mas importante es la
estrecha relacién entre nuestros equipos. Esta colaboracion y
el espiritu de trabajo en equipo con EBV se intensificaran aun
mas ahora que Tl y NSC forman una sola compahnia.

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!
www.ebv.com/es

National Products
from Texas Instruments

TEXAS
INSTRUMENTS

Para los clientes de EBV esto significa que cuentan con
mas productos, mas soluciones, mas know how y mas
compromiso para ayudarles a crecer.

EBV se mantiene firme en el principio: “El éxito de nuestros
clientes es nuestra fuente de inspiracion.”

Esto no cambiara nunca.

Esperamos mantener una larga colaboracion con nuestros
clientes y confiamos en que el aumento de la oferta conjunta
de productos de Tl y NSC contribuira a su éxito.
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National Instru-
ments anuncia NI
VeriStand 2011
para las pruebas en
tiempo real vy HIL

Software de pruebas en tiempo
real mejorado ahora con un nue-
vo perfil del editor de estimulos
y el afadido de célula de prueba
INERTIA

National Instruments ha lan-
zado NI VeriStand 2011, la ultima
version del entorno de software
basado en configuraciones para
crear aplicaciones de pruebas en
tiempo real y simulacion, incluyen-
do simuladores de HIL (Hardware-
In-the-Loop) y células de prueba.
La interfaz de software abierto e
intuitivo ayuda a los ingenieros
a obtener una mayor flexibilidad
del sistema, a la vez que disminu-
ye el tiempo de desarrollo de la
prueba. La nueva versiéon incluye
una herramienta de perfil de esti-
mulos en tiempo real que amplia
considerablemente la ejecucién de
pruebas deterministas con estruc-
turas de bucles y ramificaciones,

funciones aritméticas compuestas,
multitarea y muchas otras mas. Los
ingenieros pueden combinar NI
VeriStand 2011 con INERTIA™, un
anadido de Wineman Technology,
Inc, que aporta un conjunto de
herramientas a NI VeriStand para el
control optimizado de lazo cerrado
de células de prueba basadas en
dinamdémetros y servo-hidraulica.

“NI VeriStand 2011 incremen-
ta en gran medida la flexibilidad
y eficiencia de los ingenieros de
pruebas, lo cual es fundamental
para mantener el ritmo de la cre-
ciente complejidad de los sistemas
de control electromecanicos”, dijo
lan Fountain, director de la plata-
forma de de pruebas de tiempo
real y HIL de National Instruments.
“Gracias a sus grandes avances
para la generacién de perfiles de
prueba en tiempo real y para la au-
tomatizacién de células de prueba,
los ingenieros pueden crear siste-
mas de prueba en tiempo real que
satisfagan las demandas actuales
y futuras con una sencilla solucién
disponible en el comercio”.

La nueva herramienta de perfil
de estimulos de NI VeriStand 2011
incrementa la eficiencia del desa-
rrollo de las pruebas y capacidades
del sistema, haciendo posible que
los ingenieros puedan crear y vol-
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ver a utilizar rapidamente perfiles
sofisticados de pruebas. La herra-
mienta incluye una extensa libreria
de estructuras y operadores que
disminuyen significativamente el
tiempo de desarrollo de las pruebas
e incrementan su cobertura. Las
mejoras incluyen también plantillas
para las rutinas de prueba comu-
nes, como multitarea y registro de
datos e incluye otras caracteristicas
especificamente disefiadas para
ampliar la cobertura de la prue-
ba y simplificar la reutilizacion de
cédigo, incluso en las aplicaciones
de las pruebas en tiempo real mas
exigentes.

El afadido INERTIA de Wine-
man para NI VeriStand 2011 am-
plia la funcionalidad del software
para aplicaciones de células de
prueba basadas en dinamémetros
y servo-hidraulica. La combinacion
de INERTIA con NI VeriStand 2011
proporciona a los ingenieros el
control avanzado de bucle cerra-
do con conmutacién de modo sin
perturbaciones, oscilaciones y otras
caracteristicas que son Utiles para
la implementacion rapida y eficaz
de aplicaciones de control y prue-
ba en tiempo real. Este afadido
incluye también herramientas para
la optimizacién y supervisién de los
lazos de control y la contabilizacion
de la degradacién mecénica a lo
largo del ciclo de vida mediante el
control de la amplitud. Ademas,
INERTIA se basa en el nuevo edi-
tor de perfil de estimulos de NI
VeriStand para proporcionar un
editor de prueba especifico de la
aplicacion para una creacién mas
eficiente de los perfiles de estimu-
los deterministicos que interactlian
con los multiples bucles de control
del actuador.

NI VeriStand 2011 ofrece tam-
bién un soporte nativo ampliado
para 14 entornos de modelado.
Esta funcionalidad, junto con las
otras nuevas caracteristicas de
NI VeriStand 2011, hace que el
software sea ideal para incremen-
tar la eficiencia y la capacidad de
cualquier aplicacion de prueba en
tiempo real.

Los lectores pueden aprender
mas sobre NI VeriStand 2011, visi-
tando www.ni.com/veristand.
Ref. N° 1111520

National Instru-
ments lanza un nue-
vo hardware de vi-
sion artificial y mo-
vimiento con tecno-
logia NI RIO

NI LabVIEW FPGA potenciado
por Frame Grabber y Motion Drive
ayudan a los ingenieros a crear
soluciones personalizadas de ins-
peccion y control de maquinaria

National Instruments ha presen-
tado hoy dos nuevas adiciones a su
popular tecnologia RIO (Reconfigu-
rable I/0), incluyendo una cdmara
capturadora de imagenes recon-
figurable del tipo “Camera Link”
para las exigentes aplicaciones de
vision embebida y un médulo de
movimiento para la plataforma NI
CompactRIO. La tarjeta captura-
dora de imagenes NI PCle-1473R
es una tarjeta de vision artificial
embebida basada en PC que com-
bina la tecnologia de FPGA (Field-
Programmable Gate Array) con una
interfaz “Camera Link” para ayudar
a los ingenieros a crear aplicacio-
nes embebidas de tratamiento de
imagenes e inspeccion de alto ren-
dimiento. EI médulo del servo sin
escobillas NI 9502 de la serie C
permite a los ingenieros controlar
los motores de servos sin escobi-
llas, incluyendo seis nuevas opcio-
nes personalizadas de motores de
NI, directamente desde el sistema
reconfigurable CompactRIO para
hacer frente a los retos de control
de movimiento avanzado.

La tarjeta capturadora de ima-
genes NI PCle-1473R es ideal para
las aplicaciones avanzadas de ins-
peccién y tratamiento de imégenes
que requieren pre-tratamiento de
la imagen y control de alta veloci-
dad, tales como imagenes médicas,
inspeccion de superficies y tejidos y
clasificacion de alta velocidad. Los
ingenieros y los cientificos pue-
den programar la FPGA incorpo-
rada en la nueva capturadora de
imagenes con NI LabVIEW FPGA
Module para procesar de forma
personalizada las imagenes y rea-
lizar el andlisis en tiempo real, con
poca o ninguna intervencion de
la CPU. La tarjeta capturadora de
imagenes combina la FPGA incor-
porada con un bus “Camera Link”
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de gran ancho de banda (850 MB/
s), que soporta una amplia gama
de configuraciones de “Camera
Link” de hasta 10 taps/80 bits. La
tarjeta NI PCle-1473R es también
compatible con PoCL (Power over
Camera Link) para la alimentacién
directa de cdmaras sin necesidad
de cables adicionales o fuentes
de alimentacion externas. Gracias
a estas caracteristicas, la captura
de imdgenes es una solucién dis-
ponible en el comercio que hace
posible que los ingenieros puedan
crear aplicaciones de tratamiento
de imdgenes de alto rendimiento
sin tener que gastar mucho tiempo
y dinero en desarrollar un disefio
personalizado.

Gracias a la incorporacion del
modulo de control de movimiento
NI'9502 para CompactRIO, los inge-
nieros pueden alimentar ahora di-
rectamente servomotores sin esco-
billas, paso a paso o con escobillas
con los médulos de la serie C de NI
para ofrecer una solucién compacta
y altamente personalizable para
la integracién de movimiento en
los sistemas avanzados de control,
monitorizacion y pruebas. El médu-
lo NI 9502 ofrece 4A de corriente
continua/8A de corriente de pico y
multiples modos de conmutacién.
Para complementar el moédulo, NI
esta lanzando también seis motores
trifasicos sin escobillas que estan es-
pecificamente disefados para pro-
porcionar el maximo rendimiento y
conectividad directa con el médulo
NI 9502. Con estas caracteristicas y
otras mas, el médulo NI 9502 ayu-
da a los ingenieros a implementar
algoritmos patentados y persona-
lizados de control a nivel de FPGA
utilizando LabVIEW FPGA, lo que
elimina la necesidad del firmware
personalizado del fabricante del
controlador.

“Gracias a las capacidades supe-
riores de E/S y control movimiento,
junto con la flexibilidad y fiabilidad
de la FPGA incorporada, el nuevo
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sistema NI CompactRIO nos ayudo a
crear un sistema de monitorizacién
y control embebido de alto rendi-
miento que coincidia con nuestros
rigurosos requisitos”, dijo Pascal
Wattellier, coordinador de automa-
tizacion de productos en Serimax,
una compafia internacional de so-
luciones completas de soldadura.
“El sistema CompactRIO fue la Unica
solucién disponible en el mercado
que pudimos utilizar para integrar el
control de movimiento, las medidas
de E/Sy la funcionalidad HMI en un
solo sistema.”

Como parte integral del método
grafico de disefio de sistemas de
NI, la tecnologia NI RIO combina
el software de disefio de sistemas
LabVIEW con hardware disponible
en el mercado para simplificar el
desarrollo y acortar el tiempo de
comercializacién cuando se dise-
Aan sistemas avanzados de control,
monitorizacion y pruebas. El hard-
ware NI RIO, que incluye Compac-
tRIO, NI Single-Board RIO, tarjetas
de la Serie Ry NI FlexRIO basado
en PXI, ofrece una arquitectura con
potentes procesadores de punto
flotante, FPGAs reconfigurables
y E/S modulares. Todos los com-
ponentes de hardware de NI RIO
estan programados con LabVIEW
para proporcionar a los ingenieros
la capacidad de crear rapidamente
temporizaciones personalizadas,
procesamiento de sefales y con-
trol de E/S sin necesidad de cono-
cimientos de lenguajes de descrip-
cién de hardware a bajo nivel o de
disefio a nivel de tarjeta.

Los lectores pueden aprender
mas acerca de la tarjeta captura-
dora de imégenes NI PCle-1473R
visitando www.ni.com/vision.

Para obtener mas informacion
sobre el médulo de movimiento
NI 9502 y los motores de corriente
continua sin escobillas, los lectores
pueden visitar www.ni.com/mo-
tion.

Ref. N° 1111521

National Instru-
ments lanza una in-
novadora solucién
de ensenanza para
educadores univer-
sitarios

National Instruments ha anun-
ciado los instrumentos NI USRP-
2920y NI USRP-2921, que ofrecen
una nueva plataforma educativa
para proporcionar un verdadero
aprendizaje practico con sefales
del mundo real a los laboratorios
de RF y comunicaciones de la uni-
versidad, los cuales antes depen-
dian de la simulacién basada en
ordenadores para complementar
la teoria. La nueva plataforma, que
consiste en el hardware USRP™
(Universal Software Radio Periphe-
ral) de NI, el software NI LabVIEW y
el material del curso listo para el la-
boratorio, proporciona
a los educadores una
solucién disponible en
el comercio a un precio |
asequible que describe
a los estudiantes apli-
caciones practicas de
las teorfas matemaéticas
abstractas aprendidas
en las clases tradicio-
nales.

“El USRP ha ganado
popularidad en los ulti-
mos afos entre las universidades
como herramienta de investigacién
en los campos de radios definidas
por software y radios inteligentes”,
dijo Thad Welch, PhD, profesor de
la Universidad Estatal de Boise”.

Gracias a esta plataforma, los
estudiantes pueden explorar ahora
el vinculo entre la teorfa matema-
tica abstracta y la implementacion
practica a través de la experimen-
tacién practica con un sistema de
comunicaciones que funciona. Los
dispositivos NI USRP cuentan con
un software ajustable que permite
trabajar desde 50 MHz a 2,2 GHz o
en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz
de ISM (Industrial, Scientific and
Medical). El equipo también inte-
gra un transceptor de RF reconfigu-
rable con convertidores A/D y D/A
de alta velocidad, que permiten
transmitir sefales | y Q en banda
base a un ordenador host a través
de Gigabit Ethernet a velocidades

de hasta 20 MS/s para el acceso al
espectro en tiempo real.

Los estudiantes han probado
ya que la tecnologia NI USRP es
ideal para su uso en el laboratorio
como parte de un curso piloto de
ingenieria eléctrica en la Univer-
sidad de Stanford. La clase de la
primavera de 2011 adquirié un
conocimiento mas profundo de los
conceptos de ingenieria a través de
proyectos practicos en los que se
disefid un sistema de comunica-
ciones completo.

“Queremos que los estudiantes
descubran las senales del mundo
real al comienzo de sus carreras
académicas”, dijo Sachin Katti,
profesor asistente de ingenieria
eléctrica y ciencias informaticas en
la Universidad de Stanford. “Gra-
cias a USRP NI y LabVIEW, pode-

mos ofrecer ahora, por primera
vez, esta exposicién en los cursos
de RF y Comunicaciones, lo que
afade profundidad a la ensefan-
za y el aprendizaje de conceptos
tedricos.”

Los educadores pueden utilizar
la plataforma NI USRP para ensefiar
cursos y temas tales como la comu-
nicacion digital, el disefio del siste-
ma de comunicacién, la teorfa de
antenas, la modulacién digital, la
comunicacién inaldmbrica, la radio
definida por software, el procesa-
miento digital de la senal y la teoria
de la informacién. Ademés, las
nuevas funciones de la plataforma
educativa USRP son una solucién
escalable para la experimentacién
de comunicaciones, investigacion y
creacién rapida de prototipos.

Los lectores pueden aprender
mas sobre la plataforma NI USRP
visitando http://ni.com/usrp.

Ref. N° 1111502
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¢.Su software de diseno de esquemas

esquema.
Listado individual de pedido segin
el esquema y posibilidad de afadir
el listado a una cesta de compra de
Farnell

- Reciba la cotizacion de un socio
de Farnell para la fabricacion de la
placa PCB

Proceso por lotes: Posibilidad de
interrumpir un script durante los
mensajes de usuario

Opcion de inicio — U: Iniciar EAGLE con
diferentes ficheros de los parametros
de configuracion.

Nuevos pardmetros de configuracion
para nombrar capas y sefiales

EAGLE de CadSoft ha prestado sus servicios a los
diseiiadores electronicos de manera continua durante
mas de 20 ainos con un liderazgo en la industria de la
automatizacion del diseno electronico.

www.element14.com/cadsoft

Son muchas las razones por las que EAGLE ha ganado el premio “Producto del Aiio” de la revista Elektronik seis veces:

- Alta calidad: el cddigo ha sido desarrollado porel - Facil de aprender: la interface de usuariode los - Valor afiadido: software de disefio con todas

mismo equipo de desarrollo de software durante editores de esquema, layout y componentes son las funcionalidades, bajo coste, sin tarifas de
décadas. idénticas. mantenimiento ni contratos adicionales.

- Funcionalidad especializada: editores de - Facil de usar: funcion hacer/rehacer y - Equipo de expertos y foros activos de clientes.
esquema, layout y autorouter. lenguaje de usuario similar al C que permite la

personalizacion.

Seleccione la version adecuada para usted:

Los modulos de EAGLE de editor del esquema, layout o distribucion de la placa y autorouter estan disponibles por separado o combinados en diferentes opciones
de licencia para ofrecerle la opcion que mejor se adapte a su presupuesto, y van desde 210€ hasta 1260€.

La version Freemium de EAGLE esta disponible GRATIS por un periodo de prueba de 60 dias en www.element14.com.

Contactenos en el 93 475 88 02 o a través de email en tecnico@farnell.com

elementiu QS

www.element14.com www.farnell.com
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Seminario sobre:
"Nuevas técnicas
de medida con Os-
ciloscopios de Tiem-
po Real - Analisis
en Sistemas de Co-
municacién y Buses
Serie de Ultima Ge-
neracion”

Agilent Technologies le invita a
participar en este seminario, que
tendrd lugar en las siguientes fe-
chas y lugares:

Valladolid (11 Noviembre),
Madrid (15 de Noviembre), Va-
lencia (16 Noviembre), Barcelona
(17 de Noviembre), Sevilla (23 de
Noviembre), Malaga (24 de No-
viembre), San Sebastian (29 de
Noviembre), Santander (30 de No-
viembre) y Vigo (2 de Diciembre)

En la actualidad el incremento
en la complejidad e integracién en
los disefios nos plantean nuevos
retos a la hora de medir una sefal
en diferentes posiciones de forma
precisa y repetitiva, ademas debe-
mos tener en cuenta que los mul-
tiples elementos de nuestro siste-
ma de medida presentan pérdidas
intrinsecas y derivas que deben ser
especialmente tenidas en cuenta
cuando llevamos a cabo medidas
de integridad de sefal con nuestro
osciloscopio.

Asi mismo la evolucién de los
diferentes sistemas y buses de
comunicacién provocan que sea
necesario disponer de nuevas he-
rramientas que nos permitan de-
purar estos escenarios en el menor
tiempo posible.

En este seminario, presenta-
remos las nuevas soluciones para
la correccion de pérdidas asocia-
das a los elementos de nuestro
sistema de medida; se mostrara
la depuracion de diferentes se-
fiales de comunicacion mediante
osciloscopios asi como las técnicas
para la caracterizacion del jitter en
buses serie.

La agenda de la jornada seré la
siguiente:
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09:00 - Recepcién y entrega de
documentacion.

09:15 - Fundamentos de De-Em-
bedding mediante osciloscopios
de tiempo real.

10:15 - Caracterizacion y correc-
cion de las pérdidas inherentes a
los elementos de nuestro sistema
de medida.

11:15 - Café.

11:45 - Generacién y Anélisis de
sefales de comunicaciones median-
te nuevos generadores de forma de
onda arbitraria AXle y osciloscopios
Infiniium de altas prestaciones
12:45 - Medidas de jitter sobre
buses serie de alta velocidad.
13:45 - Cierre.

La inscripcion a este seminario
es gratuita y el nUmero de plazas
limitado. Puede inscribirse a través
de la pagina web: http://www.
agilent.es/find/nuevas_tecnicas_
medida_osciloscopios, llamando al
916313300 o si lo prefiere envie un
mensaje con sus datos de contacto
a contactcenter spain@agilent.
com, especificando el dia y lugar
al que desea asistir.

Ref. N° 1111571

Presentacion anual
de las novedades
tecnoldgicas vy nue-
vos productos de
Agilent Technologies
a los medios de co-
municacioén

El pasado mes de Octubre (dias
4 a 6), Agilent Technologies cele-
bré su 2011 Press Event, en la bella
ciudad de Praga. Como es sabido
este evento de cardcter anual tiene
por objeto presentar a los medios
de informacion especializados de
toda Europa, los més importantes
avances en investigaciéon y desa-
rrollo en diversos campos de la
electrénica de medida y prueba,
asf como de los productos de ellos
derivados, llevados a buen puerto
por la Compafia.

A continuacion insertamos en
inglés las introducciones de los
productos y novedades alli pre-
sentados. Los lectores interesados
pueden obtener informacién deta-
llada de los mismos en nuestra pa-
gina web, en los enlaces resenados
al final de cada resumen.

Agilent Technologies Introduces
2.4-GHz Dual-Core PXle Embedded
Controller for Functional Test Sys-
tems
Dual x8 PCl Express® links de-
liver 4GB/sec for peer-to-peer ap-
plications in combination with the
Agilent M9018A PXle chassis
Agilent Technologies has an-
nounced the M9036A modular PXle
embedded controller. The M9036A
is a compact, three-slot controller
designed to take advantage of the
x8 PCl Express® links when using
the Agilent M9018A PXle chassis.
Together, the M9036A controller
and M9018A chassis provide cus-
tomers with the highest-throughput
PXI test platform for peer-to-peer
applications. This platform is capable
of integrating legacy PXI instruments
into the hybrid slots of the chas-
sis while providing up to 8 GB/sec
of system bandwidth with dual x8
express links to handle the most
demanding RF, uW and streaming
applications such as the need to
transfer data between cards without
involving the controller. The control-
ler can also operate in a four-link
configuration, providing compat-
ibility with existing PXle chassis.
http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11081.pdf

Agilent Technologies Announces
the Industry’s First High-Speed
AXle Digitizer for Large-Scale
Applied Physics

Agilent Technologies has intro-
duced the high-speed M9703A
digitizer, the industry’s first eight-
channel, 12-bit digitizer that com-
plies with the AXle open standard.
The AXle digitizer is designed for
use in large-scale applied physics
applications.

The M9703A digitizer is capable
of use in large-scale system con-
figurations that pack, 40 channels
within a single 4U Agilent M9505A
AXle chassis or 80 channels into just
8U of rack-mount space giving it
twice the channel density of compa-
rable solutions. This makes the new
digitizer well-suited for challeng-
ing experiments in particle physics,
nuclear fusion, hydrodynamics and
microwave radio astronomy.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11085.pdf

Agilent Technologies Offers Enhan-
cements for Ease of Use, Wider
Functionality on Handheld Spec-
trum Analyzers

Agilent Technologies has an-
nounced it is adding new features
and options to its recently laun-
ched N934xC handheld spectrum
analyzer (HSA) family. The intro-
duction also includes HSA PC soft-
ware enhancements.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11089.pdf

Agilent Technologies Introduces
Industry’s Highest-Bandwidth PXI
Data-Streaming Capability

Solution Enables Continuous,
Gapless Capture of Signals up to
100 MHz Bandwidth

Agilent Technologies has an-
nounced the availability of su-
perior streaming capability for
the M9392A PXI vector signal
analyzer and M9202A digitizer,
providing the industry’s highest
bandwidth, PXI-based, continuo-
us data capture (up to 100 MHz
bandwidth) to a RAID storage
solution.

Data streaming over long du-
rations enables customers to cap-
ture, detect and analyze signals of
interest from their measurement
environment. The new data captu-
re solution allows customers to use
the Agilent 89600B vector signal
analysis software to characterize
complex, time-varying signals or a
customer-developed data analysis
tool.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11090.pdf

Agilent Technologies Introduces
Wideband DPD Modeling Platform
for LTE-Advanced, 802.11ac

Software Enables R&D Teams to
Improve Performance of Emerging/
4G Wireless Systems

Agilent Technologies has an-
nounced the newest release of
its W1716 Digital Pre-Distortion
Builder (DPD) software, designed
to enable the high levels of wire-
less performance necessary for
emerging wideband standards
such as LTE-Advanced and IEEE
802.11ac.

The software creates an inte-
ractive RF/baseband platform for
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Me gustaria un osciloscopio capaz de trabajar en tres
niveles: fisico, logico y de protocolo

Promocion limitada:
Consigue un osciloscopio
de la serie 3000X de

forma totalmente
gratuita al comprar tu
osciloscopio de
la serie 9000.

H
H
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Infiniium Osciloscopios Serie 9000

Ancho de banda 600MHz, 1 GHz, 2.5 GHz, 4 GHz
Canales 4 +16 en MSOs

Maxima velocidad de muestreo 10 - 20 GSa/s

Memoria 10Mpts - 1Gpts

Pantalla 15" XGA

© Agilent Technologies, Inc. 2011

“Deseo concedido”

Los nuevos osciloscopios Infiniium de la serie 9000 han sido diseiiados para
conseguir realizar el mayor nimero de medidas posible.

Es imposible conocer los retos de medida a los que nos enfrentaremos en
nuestro siguiente proyecto; esta es la razén por la que Agilent ha disefiado los
osciloscopios de la serie 9000 con la mayor versatilidad posible.

Se trata de 3 instrumentos en 1: osciloscopio, analizador légico y analizador
de protocolos.

Dispone del mayor paquete de aplicaciones de depuracion y conformidad
para buses serie, con mas de 25 aplicaciones, incluyendo RS232/UART, 12C/
SPI,CAN, FlexRay, USB and USB2.0, PCle 1.1 and DDR.

Diseiado para adaptarse a tus necesidades con una pantalla de 15" para dis-
poner de una vision de tus formas de onda inmejorable.

Compruébalo por ti mismo.

Visualiza una demo on-line en
www.agilent.com/find/9000ad

Spain +34-91-631-3300

Agilent Technologies
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4G modeling by linking the user’s
baseband DPD algorithms with
trusted wideband test equip-
ment, standard references and
RF EDA software. Armed with
higher confidence in real-world
performance, designers can now
accelerate deployment of emer-
ging communications chipsets,
base stations and transceivers.
http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11091.pdf

Agilent Technologies Expands PXI
Digital Multimeter Offering with
Low-Cost PXI Digital Multimeter
New Instrument Provides Most
Popular PXI DMM Measurement
Features at Affordable Price
Agilent Technologies has intro-
duced the M9181A digital multi-
meter to complement its growing
family of PXI DMMs. This new
6"/~ digit PXI DMM offers basic
measurement features, without
compromising resolution and re-
liability, at a competitive price
point. With the M9181A, test
engineers in aerospace/defense,
electronic manufacturing, and
automotive industries now have
an economical PXI DMM alter-
native.
http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11094.pdf

Agilent Technologies Announ-
ces Handheld Instruments with
Advanced Displays and Enhan-
ced Safety Features for Industrial
Applications

Agilent Technologies has an-
nounced five additions to its por-
tfolio of handheld instruments.
The U1273A handheld digital
multimeter brings the clarity of
an OLED display to the rugged
and ergonomic U1270 Series.
Four new U1190 Series clamp
meters provide lower-cost com-
plements to the existing U1270
Series.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11096.pdf

Agilent Technologies’ PXA Signal
Analyzer Now Enables Wideband
Measurement with up to 900
MHz of Bandwidth

Agilent Technologies has an-
nounced that its high-perfor-
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mance PXA signal analyzer now
supports up to 900 MHz of inter-
mediate-frequency bandwidth,
enabling it to act as a broadband
down converter for analysis of
wideband communications and
radar signals in aerospace and
defense applications.
http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11097.pdf

Agilent Technologies Adds Ar-
bitrary Waveform Generation to
InfiniiVision 3000 X-Series Osci-
lloscopes

Agilent Technologies has
added optional arbitrary wave-
form generation capability and
five new analysis applications
to its InfiniiVision 3000 X-Series
oscilloscopes.

AWG makes it easy for engi-
neers to capture waveforms with
their oscilloscopes and instantly
convert them to stimulus files to
simplify stimulus/response tes-
ting.

Eight months ago, Agilent was
the first major test-instrument
vendor to integrate a function ge-
nerator with an oscilloscope. This
integration is popular with ma-
nufacturers who want to simplify
stimulus-response testing, R&D
engineers who need to simulate
missing signals and educators
who want a simple tool for tea-
ching students about instrument
operation.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11098.pdf

Agilent Technologies’ Latest RF
Design and 3-D EM Simulation
Platforms Enhance Multitechno-
logy Design, Speed Simulation

Agilent Technologies has
announced new versions of its
Advanced Design System and
Electromagnetic Professional
software.

ADS 2011.10, the latest relea-
se of Agilent’s flagship RF design
software, and EMPro 2011.10,
the company’s updated 3-D mo-
deling and simulation platform,
both feature enhancements to
further speed and improve RF
design and verification.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11099.pdf

Agilent Technologies” New Wire-
less Link Analysis Software Ac-
celerates Troubleshooting with
Greater Visibility into Messaging
between Devices

Agilent Technologies has in-
troduced its 89600 WLA soft-
ware, a MAC-layer complement
to the company’s industry-lea-
ding 89600 VSA software. The
seamless combination of vector
signal analysis and wireless link
analysis gives system-integration
engineers and verification engi-
neers greater visibility into the
increasingly complex and dynamic
interaction between the MAC and
physical layers in product designs
based on today’s wireless stan-
dards.

http://www.redeweb.com/_

nonlinear component behavior
at very high frequencies and wide
bandwidth.
http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11103.pdf

Agilent Technologies’ Frequency
Converter Measurement Solution
Simplifies Test by Eliminating Re-
ference and Calibration Mixers
Agilent Technologies has in-
troduced a frequency converter
measurement capability for its
PNA and PNA-X Series network
analyzers. With this capability,
engineers now have a quicker,
easier way to fully characterize
mixers and frequency converters
up to 67 GHz.
http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11104.pdf

txt/684/aqgil/ PREM11101.pdf

Agilent Technologies Announces
Industry’s First 160-MHz Signal
Analyzer for Wide Bandwidth Sig-
nal Analysis

Signal Generation Software for
802.11ac WLAN Signals Comple-
tes Solution Set

Agilent Technologies has
introduced two solutions for
analysis and generation of wide
bandwidth signals. The solutions
include the industry’s first 160-
MHz analysis bandwidth option
for the high-performance PXA
signal analyzer and Signal Stu-
dio software for 802.11ac signal
creation.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11102.pdf

Agilent Technologies Introduces
World’s First 67-GHz Nonlinear
Vector Network Analyzer

Agilent Technologies has ex-
panded its award-winning PNA-X
Nonlinear Vector Network Analy-
zer to 67 GHz. A new 67-GHz
phase-reference calibration stan-
dard, configured to work with the
67-GHz PNA-X NVNA, is also now
available.

Using this hardware, desig-
ners can easily characterize and
model components accurately up
to frequencies of 67 GHz. In addi-
tion, X-parameters can be mea-
sured up to 67 GHz, providing
an accurate model of linear and

Agilent Technologies Introduces
First Complete and Compliant 60-
GHz Wireless Test Solution

I[EEE 802.11ad, WiGig and
WirelessHD Compliance Test Avai-
lable with Agilent M8190A Arbi-
trary Waveform Generator

Agilent Technologies has an-
nounced the first complete and
compliant test solution for 60-GHz
wireless devices, including WiGig,
WirelessHD and IEEE 802.11ad de-
vices. Agilent’s compliant solutio-
ns cover the lifecycle for mmWave
devices from system-level design
to verification testing.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11106.pdf

Agilent Technologies to Demons-
trate Newest Test Solutions for
Microwave, RF, Wireless, Radar at
European Microwave Week

Agilent Technologies has an-
nounced it has showed its newest
test and measurement solutions
in microwave, RF, wireless and
radar for telecommunications,
transportation and medical mar-
kets at European Microwave Week
(Stand G301), last Oct. 11-13,
Manchester Central, Manchester,
England.

These industry-leading solutio-
ns enable R&D, design and ma-
nufacturing engineers to develop
and deliver innovative products.

http://www.redeweb.com/_
txt/684/agil/ PREM11112.pdf
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A partir de
€1,000"

Osciloscopios
InfiniiVision Serie X 2000

Oscilos opios
InfiniiVision Serie X 3000

— Maxima velocidad de muestreo

Generador de funciones

Ancho de banda (MHz) 70, 100, 200 100, 200, 350, 500
2 GSa/s 4 GSa/s
Profundidad de memoria 100 kpts 4 Mpts
X:;o:/i:?;;dmﬁalizacién (formas de 50,000 1,000,000
Totalmente actualizable Si Si
Si Si

Agilent y nuestra red
de distribuidores

El instrumento adecuado.

La especializacion adecuada.
Disponibilidad inmediata.

Encuentre un distribuidor
Agilent visitando la web

www.agilent.com/find/distributors

© 2011 Agilent Technologies, Inc.
*Precios sujetos a cambios.
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Caracterizacion V/I ultrarrGpida
y pulsada desde 40 nS

www.idm-instrumentos.es
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www.electronica21.com

KEMET Introduces
First-to-Market Tan-
talum Stack Polymer
Capacitors

KEMET Corporation a leading
manufacturer of tantalum, ceramic,
aluminum, film, paper and electrolytic
capacitors, today introduced its new
Tantalum Stack Polymer (TSP) Series
capacitors. The TSP Series is the first
stack solution in the market that uti-
lizes organic conductive polymer as
the cathode plate of the capacitor.
TSP Series is targeted for applications
requiring high capacitance and very
low ESR but with limited board space
in the consumer/gaming, computer,

* Use up to 90% of rated voltage for
part types < 10 volts
* Use up to 80% of rated voltage for
part types > 10 volts

Typical applications include de-
coupling and filtering in a variety of
market segments. The T540 Polymer
COTS stack devices can be utilized in
military and aerospace applications.
Other KEMET series can be utilized in
filtering and decoupling applications
to service various market segments.
Soldering Process

Dos canales de generacion y 2 de medida. medical, military/aerospace, telecom-
Medidas simultaneas de V e | a 200 Mhz, 4 A/D. munications, and transportation mar-
Captura formas de onda de voltgje y corriente. kets.

Gran rango dindmico, desde 10pA hasta 800mA. The KEMET Tantalum Stacks Po-

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, S.L.

Pedroneras 37, 28043 Madrid - T. 91 300 0191 F. 91 388 5433.
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Unidades fuente /medidor LXI

Trabaja en los 4 cuadrantes.

Modo con sefal continua o pulsada hasta 10 A.
Modelos de 1y 2 canales, facil expansion.

Procesador de scripts interno.

Medidas I/V muy sencillas con web inferna.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, S.L.

Pedroneras 37, 28043 Madrid -T.91 300 0191 F 91 388 5433.

KEITHLEY, :oc

www.idm-instrumentos.es

lymer (TSP) Series is designed to pro-
vide the highest capacitance/voltage
ratings in surface mount configura-
tion. KEMET's T540 Polymer COTS
capacitors are utilized in stacks of
2,3,4 and 6 components to achieve
a broad range of capacitance and
voltage ratings. The T540 COTS series
offers component level surge current
testing options and standard and low
ESR options. As with other KEMET
Polymer product, this series may be
operated at steady state voltages up
t0 90% of rated voltage for part types
with rated voltages of < 10 volts and
up to 80% of rated voltage for part
types > 10 volts. Stacking configura-
tions offer this Polymer COTS product
with custom capacitance/voltage so-
lutions and very low ESR options
TSP Series Technical Information

* Polymer cathode technology

* High capacitance

* Surface mountable

* Capacitance values of 66iF to
4080iF

* Capacitance can be custom spe-
cified

* \oltage ratings of 3VDC to 16VDC
* High volumetric efficiency

e Ultra low ESR

* Surge capability

* Operating temperature range of
-55°Cto +125°C

* Laser-marked case

KEMET’s families of surface
mount capacitors are compatible
with wave (single or dual), convection,
IR or vapor phase reflow techniques.
Preheating of these components is
recommended to avoid extreme ther-
mal stress. KEMET's recommended
profile conditions for convection and
IR reflow reflect the profile conditio-
ns of the IPC/J-STD-020D standard
for moisture sensitivity testing. The
devices can safely withstand a maxi-
mum of three reflow passes at these
conditions.

Note that although the X/7343-
43 case size can withstand wave
soldering, the tall profile (4.3 mm
maximum) dictates care in wave pro-
cess development.

Hand soldering should be perfor-
med with care due to the difficulty
in process control. If performed, care
should be taken to avoid contact of
the soldering iron to the molded
case. The iron should be used to heat
the solder pad, applying solder bet-
ween the padand the termination,
until reflow occurs. Once reflow oc-
curred, the iron should be removed
immediately. “Wiping” the edges of
a chip and heating the top surface
is not recommended
Ref. N° 1111800
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The Capacitance Company
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OMRON

www.industrial.omron.eu

Libertad Total en Au-
tomatizacion: Omron
presenta la platafor-
ma de automatizacion
Sysmac

Omron Industrial Automation Bu-
siness (IAB) anuncia el lanzamiento
de una nueva plataforma de auto-
matizacién de maquinas.

La nueva plataforma de auto-
matizacion de maquinas Sysmac
(System for Machine Automation
Control) representa el control integro
de una maquina mediante una Unica
conexién y un sélo software, y marca
un hito en el plan a diez afios de
Omron para fortalecer y globalizar su
posicion de liderazgo en el sector de
la automatizacion industrial.

La presentacion europea se rea-
lizard en la feria SPS/IPG/DRIVES del
presente mes de noviembre en Nur-
emberg, Alemania.

Los principios que definen la nue-
va plataforma de automatizacién
Sysmac son:

- Un control para toda la maquina
0 para toda la linea de produccion

- Armonia hombre-maquina

- Estandares abiertos de comuni-
caciéon y programacion

El resultado es una plataforma
de automatizacion potente y ro-
busta con un nuevo controlador de
maquinas (Sysmac NJ) que integra
motion control, légica secuencial,
comunicaciones y vision, junto con
un nuevo software (Sysmac Studio)
que incluye configuracion, progra-
macién, simulacién y monitorizacion,
ademas de una red de alta velocidad
para maquinas (EtherCAT) para el
control de motion, visién, sensores
y actuadores.

Una ventaja inmediata de la nue-
va arquitectura es la perfecta integra-
cion de las principales competencias
de Omron en una sola plataforma
de control. El control secuencial y
el motion control son ahora uno;
los dispositivos de campo se con-
trolan mediante una Unica red de
maquinas y se programan con sélo
un software. “Los clientes disefan
sus maquinas con una plataforma de
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control y desean ampliar dichas ma-
quinas de acuerdo con la aplicacién,
sin que ello afecte a su velocidad o
rendimiento”, afirma Shinya Yamasa-
ki, Director General Senior de Omron
Automation Systems Division HQ.

Un Unico controlador de maquina

El corazén de la nueva plataforma
de automatizacion es el controlador
de maquina Sysmac NJ 501 que esta
disefiado para alta velocidad y flexi-
bilidad. Incorpora un procesador de
Intel especialmente indicado para
entornos industriales dificiles, sin ne-
cesidad de ventilador y con un siste-
ma operativo de tiempo real (RTOS).
Es escalable con un rango de CPUs
de 16, 32 y 64 gjes. Permite obtener
un tiempo de respuesta inferior a 1
ms en aplicaciones de hasta 32 ejes.
Algo inédito con un control conven-
cional basado en hardware.

Basado en un microcontrolador
de Intel y trabajando bajo un RTOS,
con el controlador Sysmac NJ Omron
cambia su filosoffa desde una arqui-
tectura rigida basada en ASIC a un
Unico software flexible y escalable.
“Hemos dado un gran paso adelante
en el mundo de la automatizacién
mediante PC al tiempo que hemos
mantenido la legendaria fiabilidad
y robustez de los controladores in-
dustriales de Omron”, explica Shinya
Yamasaki. Para lograr tal transforma-
cién, Omron trabajé conjuntamente
con Intel, que considera a Omron
Como su socio en automatizacién
ndmero uno en Japén.

Un Unico software

Creado para proporcionar a los
programadores de maquinas un
control total sobre sus sistemas de
automatizacién, Sysmac Studio in-
tegra configuracién, programacion,
simulacién y monitorizaciéon en un
Unico software. Sysmac Studio pro-
porciona un auténtico entorno IDE
(Integrated Development Environ-

ment) para eliminar el uso de dife-
rentes aplicaciones de software que
hacen que el diseno, el desarrollo
y la validacién resulten complejos.
Ademas, usa Microsoft Windows
Presentation Foundation (WPF). Por
lo tanto, proporciona una experien-
cia realmente innovadora en térmi-
nos de facilidad de uso y velocidad
de programacion.

La configuracion gréfica permite
realizar una rapida configuracién del
controlador, dispositivos de campo y
redes, al mismo tiempo que la pro-
gramacion de la légica y el motion
basado en el estdndar IEC 1131-3
y los bloques de funcién PLCopen,
reducen el tiempo de programacion.
Ademas, un editor inteligente con
depuracioén integrada facilita una
programacion rapida y libre de erro-
res. Una avanzada herramienta de
simulacién de la légica de programa,
del motion control y del registro y
seguimiento de datos también re-
duce el tiempo de ajuste y puesta en
marcha de las maquinas. A su vez,
Sysmac Studio también proporciona
un avanzado entorno de simulacién
3D para el desarrollo y testeo off-line
de perfiles de movimiento tales como
CAMs y complejos movimientos ci-
nematicos.

Una unica red de maquinas

Una Unica conexion a través
del controlador de la serie Sysmac
NJ permite obtener un control y
una comunicacién perfectamente
integrados tanto con la maqui-
na como con el resto de la fabri-
ca. Los nuevos controladores de
la serie NJ se han disefado para
proporcionar una comunicacion
abierta mediante EtherCAT, la red
emergente de automatizacion mas
estandar y con mayor velocidad del
mercado. EtherCAT es la red de
méaquinas dedicada de Omron para
su amplia gama de dispositivos
de campo y motion. Se trata de
una red Ethernet industrial de 100
Mbps que cumple con el formato
IEEE 802.3 y es capaz de manejar
hasta 192 esclavos con un refresco
de hasta 100 us y un jitter inferior
a 1us. Logra una alta precision en
la sincronizacién multieje gracias a
su mecanismo de reloj esclavo dis-
tribuido. Ademas, es sumamente
sencilla de configurar gracias a la
asignacion automatica de direc-
ciones para puntos esclavos y su
instalacién tiene un coste muy bajo
ya que utiliza cables y conectores
Ethernet estandar.
Ref. N° 1111750
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B&B Electronics fina-
liza la adquisicién de
Quatech

B&B Electronics, lider en conec-
tividad inaldmbrica y soluciones de
comunicaciones industriales, anun-
cia la finalizacion de la adquisicion
de Quatech ( www.quatech.com ),
uno de los lideres de la industria en
dispositivos de red y conectividad
de alto rendimiento. La adquisicién
expande inmediatamente el rango de
tecnologia de productos y soluciones
de aplicacién ofrecidos por ambas
companias.

Durante 30 afos se ha conoci-
do mundialmente a B&B Electronics
como una fuente integrada de solu-
ciones industriales fiables de comuni-
caciones y conectividad inaldmbrica,
respaldada por un soporte técnico de
calidad. Los productos de Quatech
permiten comunicaciones maquina-
a-maquina fiables a través de redes
seguras 802.11 y de redes cableadas,
con radios embebidas industriales,
maodulos, placas y servidores de dis-
positivos externos, y bridges. Tanto
B&B como Quatech ofrecen produc-
tos complementarios con un minimo
solapamiento en el mercado de la
conectividad.

"Encajamos perfectamente”,
explica el CEO de B&B Electronics
Sean Harrigan, “Juntas creamos un
potente proveedor de soluciones de
conectividad para nuestros clientes.
Quatech aporta una formidable es-
pecializacién en conectividad inaldm-
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brica y experiencia en la creaciéon de
soluciones industriales especificas a
gran escala. Ademas se va a expandir
eimpulsar la combinacion de ambos
equipos de ingenieros para acelerar
el ritmo de desarrollo de productos,
vigorizando de ese modo la capaci-
dad de obtener nuevas soluciones
atractivas a nuestros clientes.”

Quatech aporta a B&B dos pun-
tos fuertes: la tecnologia embebida
necesaria para aplicaciones de co-
nectividad WiFi y una completa red
de ventas y distribucién en las indus-
trias de conectividad e ingenieria.
Los clientes de Quatech, a cambio,
se beneficiardn de los extensos re-
cursos de B&B en ingenieria de pro-
ductos y aplicacion, junto con una
plataforma de marketing directo en
catalogo y presencia web que llega a
mas de un millén de personas. “B&B
tiene ahoraun mayor abanico de
productos en su cartera con un co-
nocimiento técnico mas profundo”,
dijo Steven Runkel, ex-CEO de Qua-
tech. “En su base, creemos que el
mercado ha cambiado, que nuestros
clientes estan buscando nuevos tipos
de partners de formas que ahora
estaremos en posicion de atender”,
dice Runkel. “En muchos casos, el
ritmo de la integracion de proyectos
se ha acelerado, a la vez que se ha
incrementado su complejidad. Las
empresas de reducido tamano tienen
menos recursos que dedicar a estos
proyectos, por lo que la eleccién de
un partner tecnolégico adecuado
resulta mas importante que en el
pasado. B&B y Quatech unidas pre-
sentan un eleccion atractiva, ya que
nuestro tremendo rango de solucio-
nes y amplia experiencia en campo
nos posiciones como una empresa
digna de confianza y fiable con la
que llevar a cabo los proyectos”.
Ref. N° 1111510

Nuevo maddulo XBee
en S800MHz

\Dian

Digi International anuncia la
préxima aparicion de la familia XBee
800LP a finales de noviembre. Es-
tos modulos trabajaran en el rango
de frecuencias 863MHz a 870MHz
utilizando 30 canales para obtener
un maximo rendimiento de throug-
hput e inmunidad a interferencias en
868MHz mientras mantiene la com-
patibilidad de pines con las versiones
ZigBee SMT.

Los médulos XBee 800LP estan
disenados con el Unico propdsito
de proporcionar un médulo de alto
rendimiento y bajo consumo a un
precio competitivo.

El XBee 800LP usa el transceiver
ADF7023 de Analog devices que es
un circuito integrado de extremado
bajo consumo, con un consumo in-
ferior a TuA en bajo consumo. El
XBee 800LP opera entre 863MHz y
870MHz lo que permite su desplie-
gue en multiples regiones del mundo
entre las que se encuentran los paises
Europeos e India.

También es el primer moédulo RF
en la frecuencia de 868MHz que usa
AFA+LBT, eliminando virtualmen-
te las interferencia por medio de la
escucha del medio de transmisién
radio antes de que comience cual-
quier transmisién, lo que asegura
que el médulo esta trabajando en
un canal libre.

La X-CTU es una herramienta sen-
cilla de configuracién que reduce el
tiempo de desarrollo de meses a se-
manas, consiguiendo que el producto
llegue al mercado mas rapidamente.

El XBee 800LP M puede ser pro-
gramado por OTA, Over The Air, per-
mitiendo actualizaciones firmware
sin cables.

Ademés el XBee 800LP tiene una
variante del médulo que es progra-
mable y utiliza el compilador gratuito
de Freescale. Las opciones de pro-
gramacion permiten un control méas
inteligente al afadir interrupciones
especificas a las E/S y las lineas ADC.
Ref. N° 1111511

Router celular empre-
sarial de Digi

El nuevo router celular TransPort
WR21 de Digi ofrece la flexibilidad
necesaria para permitir escalar fa-
cilmente desde aplicaciones de co-
nectividad basica hasta soluciones
empresariales de enrutado y segu-
ridad.

Con su arquitectura de alto ren-
dimiento, el TransPort WR21 esta
disenado para conectividad WAN
incluyendo redes 2.5G/3G/4G vy su-
periores. El médulo opcional Gobi
proporciona una verdadera diver-
sidad HSPA/EV-DO en una Unica
solucion.

Una opciones de conectividad
y alimentacién flexibles, junto con
el rango de temperatura extendido
hacen del TransPort WR21 una so-
lucién versatil tanto para entornos
comerciales como industriales.

El TransPort WR21 esta disponi-
ble tanto en la versién de enrutado
estandar como en la configuracién
empresarial. La versién estandar ofre-
ce enrutado basico, NAT y seguridad,
mientras que la versién empresarial
anade enrutado avanzado, seguri-
dad/VPN vy firewall. Los routers de la
serie TransPort VWR proporcionan unas
comunicaciones inaldmbricas flexibles
para localizaciones y dispositivos re-
motos que actlan como conexiones
principales de datos o en conjunto
con los routers existentes como una
solucién de back-up celular.

*Mdltiples interfaces en un Unico
router permitiendo conectividad a
casi cualquier dispositivo

*Flexibilidad de redes: : 2.5/3G/4G
GSM: EDGE, HSPA, HSPA+ and
CDMA: 1xRTT, EV-DO y Gobi

*Opcién de solucion estandar o
empresarial

* Aplicaciones: Backup celular/IP
pass-through, conectividad de dis-
positivos remotos, servicios gestiona-
dos, y gestion fuera-de-banda.
Ref. N° 1111512
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ARROW ELECTRONICS

Www.arroweurope.com

Eric Schuck nom-
brado President of
Arrow EMEA

Arrow Electronics, Inc.,
(NYSE: ARW) anuncié hoy que
Eric Schuck ha sido nombrado
Presidente de Arrow Europa,
Oriente Medio y Africa (EMEA)
Components con efecto inme-
diato.

En esta funcién, el Sr. Schuck
dirigira el negocio de productos
y servicios de componentes elec-

tronicos , reportando a Peter
Kong, Presidente Arrow Global
Components. Arrow EMEA ofre-
ce componentes electrénicos,
servicios y soluciones a fabri-
cantes de equipos, asi como a
subcontratistas.

FADISOL

www.fadisel.es

Medidor digital de
campos de RF
(Cc-7302)

Este medidor esta disefado
para medir y controlar el valor
del campo electromagnético de
la Radio-Frecuencia. El medidor
se debe calibrar con precision
en el valor de la frecuencia de
2,45 GHz.

Es capaz de medir la inten-
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Desde 2010, Eric Schuck ha
desempenado la funcion de Vice-
Presidente de Ventas para EMEA
Components. Se incorporé a
Arrow en 1984 y su carrera inclu-
ye puestos de direccion cada vez
mas significativos en las dreas de
ventas, marketing y gestion de
producto en las regiones EMEA
y América.

El Sr. Schuck asume la res-
ponsabilidad para EMEA Com-
ponents que venia desarrollando
Brian McNally, como parte de un
plan estratégico de sucesion.

El Sr. McNally permanecera
en Europa para garantizar una
transicion fluida hasta el final
de 2011, cuando regresara a los
Estados Unidos para asumir una
importante mision estratégica
a nivel mundial en la organi-
zacion de Arrow Global Com-
ponents.

“La amplia experiencia de Eric
en Arrow, junto con su probado
historial de liderazgo y éxito,
hacen de él la persona idénea
para suceder a Brian dirigiendo
nuestra organizacién de EMEA
Components”, dice el Sr. Kong.
“Damos las gracias a Brian por
sus muchas contribuciones a la
region EMEA durante los Ultimos
tres anos, una de las cuales ha
sido la unificac ién de la regién
en un modelo ‘One Arrow’. Es-
peramos con ilusién sus mu-
chas contribuciones futuras en
el negocio de Global Compo-
nents.”

Ref. N° 1111890
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Sistema de carcasa
para soluciones de
electronica diferen-
ciadas en aplicacio-
nes de automatiza-
cion industrial vy de
procesos

El concepto de carcasa OMNI-
MATE “CH20M-67" modular de
Weidmdller sirve de marco para
disefos individuales y especificos
para cada cliente desde un punto
de vista funcional y visual. Esta serie
de carcasas es escalable por dise-
fio: en estos momentos se dispone
de fabrica de una carcasas de 6,1
mm, 12,5 mm, 22,5 mm, 45 mm
y ahora de 67,5 mm de anchura.
La nueva carcasa "CH20M-67" es
uno de los exponentes mas desta-
cados de la familia OMNIMATE de
carcasas "CH20M". En el &mbito de
las carcasas de “gran volumen”, la
“CH20M-67" puede albergar hasta
tres placas de circuito impreso de
doble cara. Y como cada placa de
circuito impreso se puede colocar
en cualquiera de las cuatro ranu-
ras que tiene la carcasa, su disefo
ofrece a los usuarios la maxima
flexibilidad. La carcasa optimiza al
méaximo el espacio disponible. Por
ejemplo, las placas c.i. se pueden
colocar a una distancia de 2,3 mm
y 5 mm de la pared de la carcasa.
Las rendijas laterales de disipacion

sidad del campo de radiacién
electromagnética que se produce
a partir de un radar, teléfono mo-
bil, cadena de television, antena
de radio, estacién de soldadu-
ra, horno, microondas y otros
equipos.

Caracteristicas

*Dos posiciones de medida con
selector de frecuencia a)2,45
GHz: b) 50MHZ-3.5 GHZ
eFunciones: Retencién de datos
(HOLD) / Max / Min / Cero / Freq
*Rangos: 0,010 ~ 2,700 mW/
cm2

eAjuste de la alarma, V, cuando

de calor se han introducido en for-
ma de disefio “semirrefrigerado”.
El posicionamiento 6ptimo de las
rendijas de ventilacion ha incremen-
tado la distancia de fuga y de aire
entre la placa de circuito impreso
y la superficie de configuracién.
Todas las anchuras de las carcasas
son adecuadas para el montaje de
componentes completamente auto-
maético en el proceso de soldadura
reflow, es decir, que se sueldan en
un solo paso del proceso.

El sistema electronico de carca-
sa “OMNIMATE CH20M" permite a
los ingenieros de desarrollo y dise-
fio incluir un bus de carril opcional
para suministrar, conectar o distri-
buir potencia, sefales y datos. Con
sus cinco circuitos de conductores,
estad integrado de forma sencilla
en carriles de perfil simétrico DIN
TS 35 de alturas normalizadas de
7,5 mmy 15 mm (de conformidad
con la norma DIN EN 60715) y
sustituye al costoso cableado in-
dividual.
Ref. N° 1111860

el valor de medicién es mayor de
1TmW/cm?2

*Resoluciéon: 0,010 mW/cm2
*Respuesta de frecuencia: 50
MHz a 3,5 GHz

*Sensor de un eje

*Precision: 2 dB @ 2,45 GHz
eTiempo de muestreo: 2,5 veces
por segundo

*Display: Pantalla LCD de 3 %
digitos (max. lectura 3999)

e Autoapagado (30 min)
*Detector de baterfa baja
eIndicacion de carga “OL".

*Peso: ~ 180 g
eDimensiones: 130 x 56 x 38
mm

Ref. N° 1111871
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CONECTIVIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL

» Rango de temperatura de extendido » Proteccion IP  » Carril DIN

CONECTIVIDAD ETHERNET
» Servidores Serie a Ethernet (1-4 puertos)
» Servidores PoE Serie a Ethernet
» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie
» Prolongadores (hasta 1,9Km)
» Convertidores de Medio: A fibra éptica
» Switches gestionados y no gestionados, GigaBit y PoE

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485
» Convertidores de bucle de corriente
» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo o fibra
» Aisladores y Repetidores
» Combinadores, Conmutadores y Separadores
» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

CONECTIVIDAD INALAMBRICA
» Radio médems serie en 868MHz (40,2Km), 2,4GHz (4,8Km) y 900MHz (11,3Km)
» Radio médems USB en 2,4GHz
» Radio médems Ethernet en 2,4GHz
» Puntos de Acceso Ethernet a WiFi
» Servidores Serie a WiFi y Ethernet (1-4 puertos)
» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

ADQUISICION DE DATOS
» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S
» E/S digitales y anal6gicas serie (RS-485 / USB)
» E/S digitales y analégicas por red (Ethernet / WiFi)

CONECTIVIDAD USB
» Prolongadores por Fibra (10Km), por cable UTP (100m) e inalambricos (30m)
» Convertidores a RS232 (hasta 16 puertos) y RS422/RS485 (hasta 8 puertos)
» Pasarelas USB a Ethernet
» Hubs con aislamiento 6ptico

SISTEMAS DE CONTROL
» Relés de Logica Programable (PLR)
» Controladores de Logica Programable (PLC)
» PCs Industriales
» Interfaces de Operador (HMI)

ALIMENTACION, PROTECCION Y ACCESORIOS
» Fuentes de alimentacion para Carril DIN (hasta 480W)
» Transformadores de pared
» Fuentes de alimentacion redundantes
» Sistemas de control de baterias y SAls - Hasta 2880VA/2700W
» Protectores de sobretension (TVSS, AGSVL) -
» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados ¢ | )
» Protectores de sobretension en RS232, RS485, RS422, USB, Eth. o~ X
» Carcasas no metalicas 'Q

e ‘ | s |

; Ty [ |
» Bloques de terminal NS > I P
» Carril DIN =R 0 Ui | . r

[T

» Canalizacién de cable — ' .":_;- g '
» Patch Cords y adaptadores para fibra 6ptica 'I',—" N /
» Cables serie, USB, de fibra optica e industriales de Ethernet -
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< N/ Analizador de
VCONTROLSA- comunicacio-
nes industriales ba-

sado en PC

Industrial Bus |

El Netdecoder de Frontline
Test Equipment es un analizador
de comunicaciones especializado
en los protocolos cominmente
usados en automatizacion y SCA-
DA. Estd compuesto por soft-
ware ejecutable bajo Windows y
adaptadores de hardware segun
el tipo de red a analizar: serie
(RS-232/RS-422/RS-485), Ether-
net o buses especializados tales
como DeviceNet, ControlNet,
Allen-Bradley y CAN 2.0A.

Netdecoder permite la cap-
tura, decodificacion e interpre-
taciéon de los mensajes en tiem-
po real, asi como su filtrado,
deteccion de errores y analisis
estadistico.

El producto requiere para su
uso un ordenador Pentium 1 Ghz
o superior con 1 Gb de RAM, 50
Mega de espacio en disco duro y
puerto USB 2.0.Los sistemas ope-
rativos requeridos son Windows
XP o Windows 7.

El Netdecoder es una herra-
mienta fundamental en la puesta
a punto y posterior resolucion de
problemas de comunicacién en
entornos industriales, redes de
autématas y SCADA.

Ref. N° 1111640
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Innovador genera-
dor de RF de altas
prestaciones de Ae-
roflex

Adler Instrumentos y Aeroflex
estrenan la nueva serie S con un
Generador de RF, realmente in-
novador, con altas prestaciones y
econdémico.

¥

Con un respaldo de experien-
cia inigualable, incorpora innova-
ciones ya experimentadas como
el uso de sintetizadores basados
en N fraccional, desarrollado en
su dia por Marconi Instruments.
Aeroflex fija un nuevo estandar en
cuanto a prestaciones, versatilidad
y facilidad de manejo con este
primer componente de la serie,
el generador SGA de sefiales RF
analdgicas.

Compacto y ligero con un in-
tuitivo interfaz grafico en pantalla
tactil, ofrece la mejor precision,
productividad y fiabilidad a un
precio muy atractivo.

Prueba de receptores y compo-
nentes de alta calidad con mayor
rapidez.

*Ruido de fase tipico de -135
dBc/Hz a 20kHz de una portadora
de 1GHz

*Se puede medir con facilidad
selectividad de receptores de méas
de 80dB .

Acelerar cadenas de produccion.

*Tiempo de establecimiento
de frecuencia de 1Tms. a 100us.,
hasta 5 veces mas rapido que sus
equivalentes.

Las respuestas estaran a un toque
de pantalla

*Sin menus donde perderse.
Su elegante interfaz en pantalla
tactil requiere menos comandos,
ahorra tiempo y evita errores.
Ref. N° 1111620

Simulador posicio-
nal de senales GPS
v Galileo (GPSG-
1000)

Adler Instrumentos presenta
el simulador posicional de GPS
y Galileo, realmente portatil, de
Aeroflex, resulta facil de manejar,
muy configurable y econémico.
Viene a ocupar un nicho de mer-
cado a bajo costo, ofreciendo 12
canales de prueba que permiten
crear simulaciones tridimensio-
nales. Se ha disefiado de tal for-
ma que puede ser actualizable
por software.

Entre otras prestaciones en-
contraremos:

*Sefales GPS: L1, L1C, L2C, L5
*Senales Galileo: E1, E5, Eba,
E5b, E6

*Simulacion simultanea GPS y
Galileo

e Satélites SBAS:

*\WAAS/EGNOS L1, L5

*MSAS (en actualizacion)
*GAGAN (en actualizacion)
eSimulacién estatica o dindmica
de varios tramos

*Disponible en versiones de 6 y
12 canales, actualizable, (com-
patible RAIM)

*SV (Satellite Vehicle) progra-
mable

*Fechay hora referenciada a UTC
o por el usuario

*Conexion directa al receptor
o bien mediante acoplador de
antena.

*Gran pantalla tactil con un
menu de interfaz realmente in-
tuitivo

eInterfaz para control remoto
USB/LAN

eEntrada de datos NMEA 0183
Canales

La configuracién de seis cana-
les permite simulacién posicional
3D, con cinco canales para fun-
cionamiento RAIM y un canal
dedicado a simulacion de SBAS,
WAAS o EGNOSS.

La configuracién de doce ca-
nales permite la misma capacidad
que la de seis, con seis adiciona-
les, lo que permite seleccionar
cualquier combinacién de SV.

Sistema

La simulacion 3D la puede
definir el usuario, en formato
latitud/longitud/altura o por
posicién 3D, dinamicamente
simulada utilizando un esque-
ma de 50 puntos. Se pueden
almacenar hasta 20 planes de
navegacién y llamarlos por un
nombre asignado por el usuario.
Un receptor GPS incorporado
permite simulacién en forma de
derivas de rango, encabezado
y altitud respecto a la posicién
actual del equipo.

Selecciéon de SV (Satellite Ve-
hicle)

Las dos configuraciones del
GPSG1000 permiten mezclar
satélites GPS y Galileo. (Los c6-
digos Galileo se pueden renovar
volcando un archivo de texto).

Puntos

Los puntos del espacio 3D,
con rango o altitud se calculan
automaticamente.

Los cambios de trayectoria
se calculan para simular nave-
gacién real, es decir, el punto
utiliza tasas reales por turno en
los cambios de altitud de subida
o bajada. Los puntos se pueden
definir en formato LAT/LONG o
directamente llamar a los datos
de un determinado aeropuerto
o ciudad.

SBAS

Los satélites WAAS/EGNOS/
*MSAS*/*GAGAN* se pueden
seleccionar manualmente o de
forma automatica segun la po-
sicion simulada. (* Disponibles
en breve).
Ref. N° 1111621
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Condensadores DC
LINK de WIMA para
circuitos interme-
dios

Los condensadores de la serie
DC-Link de Wima han sido dise-
fados especificamente para fa-
bricacién de convertidores de alta
potencia donde debido al aumento
en los requisitos eléctricos son cada
vez mas utilizados para substituir
a los condensadores electroliticos.
Fabricados con un dieléctrico de
polipropileno de bajas perdidas,
ofrecen una mayor capacidad de
gestion de las corrientes asi como
la disipacién en altas frecuencias,
en comparacion con los conden-
sadores electroliticos.

Caracteristicas méas destacadas:
* Relacién capacidad/volumen
¢ Alta tension nominal por Con-
densador
e Factor de disipacion muy bajo

* Resistencia de aislamiento muy
alta
* Excelentes propiedades auto re-
generacién
e larga vida
e Construccién no-polar
 Configuracién de los contactos
particularmente fiable
* Alta resistencia a golpes y vi-
braciones
* Gran estabilidad mecénica
WIMA ofrece ahora cuatro dife-
rentes series que estan disponibles
con efecto inmediato:
WiMA DC-LINK MKP 4 conden-
sadores en caja rectangular dispo-

nibles con capacidades que van
desde 2 uF hasta 150 uFy con ten-
siones nominales desde 600 Vdc
hasta 1300 Vdc. Estan disponibles
en versiones de 2 y 4 pines.

Wima DC-LINK MKP 5 conden-
sadores en caja de plastico cilindrica
disponibles con capacidades desde

16 uF hasta 260 uF y con tensiones
nominales de 500 Vdc, 700Vdc,
900 Vdc, 1100 Vdc y 1300 Vdc.
Pueden ser suministrados con ter-
minales para montaje en PCB.

Wima DC-LINK MKP 6 conden-
sadores encapsulados en caja cilin-
drica de aluminio disponibles con
capacidades desde 165 uF hasta
1560 uF y con tensiones nominales
de 600 Vdc, 700 Vdc, 900 Vdc,
1100 Vdc, 1300 Vdc y 1500 Vdc.
Para su montaje en configuraciones
bus Bar estan disefados con termi-
nales M6 y M12.

DC-LINK HC Basado en su cons-
truccién interna y su configuracion
de conexién sin polarizacion, un
mismo condensador DC-LINK HC
pueden estar conectado, por ejem-
plo, como un 4500 uF/400Vdc,
como dos 2250 uF/400 Vdc o al-
ternativamente como un 1125 uF
800Vdc. Dependiendo de la caja
y la configuracion de conexion, se
pueden obtener valores entre 85
uF/1600 Vdc y 4500 uF/400 Vdc.

También pueden realizarse con-
figuraciones bajo demanda del
cliente.

Ref. N° 1111600
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Nuevo transductor
de Potencia/Energia
de ACR Systems.

, Hi' AT

Setup Electrénica presenta el nue-
vo transductor de Potencia/Energia
PowerBullet de ACR Systems que
complementa los registradores Smar-
tReader y SmartReader+ de ACRy es
compatible con cualquier registrador
que tenga entradas 0-5VDC y medi-
das de usuario programables.

Ideal para optimizacién de equi-
pos, PowerBullet mide en una fase
tanto cargas de tipo mixto y balan-
ceado. LA innovacién estd en que
tiene un solo CT lo que le hace que
sea una solucién econdmica.

El mini coil Rogowski permite rea-
lizar instalaciones de forma rapida y
sencilla en circuitos de iluminacién,
motores, compresores, ... Las pinzas
de cocodrilo facilitan la conexion a
los terminales de tensién sin herra-
mientas.

Las medidas RMS junto con el
Factor de Potencia dan informacién
relevante y suficiente para la toma
de decisiones. La salida proporcional
DC o de pulsos ofrece informacion
del consumo tanto instantaneo como
a largo término con gran precisién
(KW/KVA para potencia y kWh/kVAh
para consumo). Incluye un pie DIN-
Rail y abrazaderas para instalaciones
permanentes e incluye proteccion
contra Arc Flash.

Ref. N° 1111550

Powerful Next Gene-
ration Base Station
Tester

Setup Electrénica presenta el nue-
vo equipo de SAGE Universal Cellular

REE * Noviembre 2011

Test Tool (UCTT) 8901. Es el equipo de
test portdtil més avanzado y versatil
de la industria para la implantacién y
mantenimiento de estaciones base.
El UCTT combina las prestaciones
de una analizador de espectros de
laboratorio, un innovador tester de
antenas y un completado integrado
analizador de comunicaciones para
E1/T!, Ethernet (10/100/1000) y OC-
X. Adicionalmente el UCTT tiene la ca-
pacidad de demodular y monitorizar
todas las tecnologias 2G, 3Gy 4G.

El UCTT representa una nueva
generacién de equipo multifunctional
de prueba para el emergente merca-
do wireless 3G y 4G. Su potente soft-
ware de radio permite a los opera-
dores evaluar mejor el rendimiento y
servicio ofrecido y aislar rapidamente
los problemas de transmision, calidad
de modulacién y sincronizacion.

El UCTT ofrece una facilidad de
uso, definicién y control de test sin
igual gracias a la combinacién de un
intuitivo interfaz de usuario, botones
y teclas y teclas soft contextuales..
Estd construido de forma compactay
robusto para todo tipo de climatolo-
gla permitiendo a los técnicos trabajar
en las peores condiciones.
Tecnologias

AMPS, CDMA IS-95, CDMA 2000,
GSM, EDGE, GPRS, W-CDMA/HSDPA,
WIMAX y LTE
Funciones y Aplicaciones

Analizador de espectros FFT de 20
MHz.; Funcién transmisor BTS; Fun-
cién Receptor BTS; Funcién y analisis
de antena; Distancia a Fallo; Tester T1/
E1 BERT; Analizador de modulaciones
; Generador de Senales; Medidor de
Potencia de alta precision integrado.

Realiza todas las medidas de los
estandares BTS y OTA.

Ref. N° 1111552

Noticias

Observe y mida
corriente en pistas
de PCB directamente

Sin romper 0 envalver el conductor!

,§ [-prober 520

Positional Current Probe
: PCB Track - Touch & Measure

Una gran innovacion tecnoldgica
La sonda Aim I-prober 520 consigue algo radicalmente nuevo.

Puede ver y medir corrientes en pistas de PCB y otros conductores donde
sondas de corriente convencionales no pueden utilizarse. Incluyendo
cables internos de componentes, patas de circuitos integrados y planos
de masa de PCBs.

» Medida de corriente con sonda aislada del conductor.

» Para ver y medir corriente en pistas de PCB, contactos
de componentes y planos de masa.

» Amplio rango dindmica de 10mA a 20A pico-a-pico.
» Gran ancho de banda de DC a 5MH.z

» Ruido equivalente a <6mA rms en todo el ancho de banda.

» Seguridad 300V Cat Il (600V Cat I)
» Conexién BNC a cualquier osciloscopio

Descubra como
Para saber mas acerca de Aim I-prober 520 y saber como le puede
ayudar con sus problemas de medidas de corriente ir a:

setup-electronica.es

BARCELONA

Via Augusta 125, Atico 22

08006 - BARCELONA

Tel. 934140372 Fax. 934140991

CENTRO

Camino de Santiago, 20
19290 - FONTANAR

Tel. 949 329337

www.setup-electronica.es / setup@setup-electronica.es
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Arrow News

Diseno de referencia de potencia ultra
baja para aplicaciones moviles

Articulo cedido por Arrow Iberia

N\NGUV.
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Arrow Electronics ofrece con Oryx
Board un disefio de referencia de po-
tencia ultra baja para aplicaciones mo-
viles. Oryx Board presenta un ahorro
de potencia extremo, ya que solo con-
sume 42 nW a pleno rendimiento.

Es un componente apto para los
més diversos ambitos de aplicaciones
moviles, por ejemplo en aparatos de
comprobacion y medicién del sector
médico e industrial, sistemas de en-
trenamiento o deporte computeriza-
do, terminales POS mdviles, juguetes,
mandos a distancia, etc. El requisi-
to fundamental es un uso de larga
duracion sin continuos cambios de
baterfa. Para poder disefar aparatos
que ahorren la mayor cantidad de
energia posible, Arrow Electronics ha
desarrollado con Oryx Board un disefio
de referencia de potencia ultra baja
que recoge todas las funcionalidades,
necesitando para ello solo 14 mA* a
pleno rendimiento.

Oryx Board se basa en componen-
tes de baja potencia de Sharp, NXP,
Analog Devices y Linear Technology.
El principal consumidor de energia
ya no es la pantalla, como sucede en
otros muchos disefios. Ahora, gracias
a la tecnologia de memoria LCD de
Sharp, la pantalla de 1,35 pulgadas
de LSO13B4DN04 solo consume 4 LA,
lo cual ayuda a reducir de forma im-
portante el consumo total de energia
de Oryx Board, manteniéndolo a ese
bajo nivel.

El principal consumidor de ener-
gia es el procesador NXP de baja ener-
gia de la clase LPC11U14 MCU, que
necesita un consumo de 50 MH 8 mA
en su sincronizacién en modo Kernel.
El segundo puesto lo ocupan los sen-
sores de temperatura, también de NXP
(clase 12C active) con una entrada de
max. 300 Ay una RTC de 200 pA.

Incluso en funcionamiento nor-
mal, el consumo energético del siste-
ma se reduce a aprox. 2,37 mA¥*, prin-
cipalmente gracias a la bajada de la
frecuencia del procesador a 12 MHz.
En cuanto al tiempo Util de la bateria,
y la disponibilidad de funcionamiento
de aparatos mdviles que va asociado a
ello, resulta determinante el modo de

consumo en espera. Aqui, Oryx Board
demuestra ser un auténtico artista en
bajo consumo energético. En modo
dormido, en el cual solo estén activas
las funciones béasicas de CPU con la
pantalla apagada, el consumo de todo
el sistema es de solo 366 uA*. El modo
de desconexion profundo vuelve a
reducir el consumo energético a un
nivel de solo 2,27 uA*.

Para despertar de ese modo pro-
fundo, el disefio de referencia contie-
ne un sensor de aceleracién que activa
una sefial en la CPU para que se ponga
a funcionar en cuanto se mueve el
aparato. Esta es una caracteristica
que resulta util, por ejemplo, para
desarrollar mandos a distancia para
televisiones o aparatos de audio, que
suelen quedar durante largo tiempo
sin utilizar encima de la mesa y que
solo necesitan conectarse en modo
funcionamiento cuando se les va a
usar.

En este estado, tedricamente, el
sistema también puede cargarse de
nuevo con células solares bajo luz
artificial.

El bajo consumo energético de
Oryx Board de méximo 8,57 mA mues-
tra que en la teoria también pueden
construirse aparatos maviles con un
sistema autérquico de energia para
aparatos de medicién y comproba-
cién del sector médico e industrial, o

sistemas de entrenamiento y deporte
computarizado, terminales de entrada
de PV mdviles, juguetes o mandos a
distancia. Existen ademas mini paneles
solares de alto rendimiento energéti-
co, como por ejemplo los que ofrece
Sharp, que pueden proporcionar con
luz diurna un rendimiento de hasta
390 mW y de hasta 1 mW con luz
interior. Esto es suficiente para cargar
una bateria de ién de litio o un super-
condensador en modo desconexion
profunda que alimenta la aplicacién
en funcionamiento, garantizando asf
una continua disposicion de uso de la
aplicacion, todo ello sin necesidad de
cambiar la bateria o de utilizar carga-
dores externos.

* Valor tedrico basado en especificaciones del

fabricante.

Componentes claves
de Oryx Board

*CPU NXP: Modelo LPC11U14
MCU, Cortex-M0O, 8 mA a 50 MHz,
2 mAa 12 MHz, 0,22 uA en modo
desconexién profunda.

*LCD de Sharp: Modelo
LSO013B4DNO04, 1, 35 de pulgada dia-
gonal, 4 uA en indice de actualizacién
de 1 Hz, 2 uA en imagen estatica.

*Analog Devices: Sensor de ace-
leracion: Modelo ADXL345, consu-
mo energético de 100 nA en modo
reposo.
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*NXP: Sensor de temperatura:
Modelo 12C active, consumo energéti-
co max. De 300 uA, clase 100 uA, 0,2
UA en modo reposo.

*Numonyx: Memoria flash SPI-
NOR, 4 Mbit, consumo energético
de 20 uA en modo espera, 1,5 UA en
modo desconexién profunda.

*NXP: PCF8885 Multichannel
Touch, consumo energético activo de
10 uA, 0,1 uA en modo dormido.

Arrow News

eLinear Technology: Cargador
shunt clase LTC4071, consumo ener-
gético 0,55 uA, modo proteccidn-des-
conexion profunda a < 0,1 nA.

Disponibilidad

Oryx Board esta disponible a par-
tir de noviembre de 2011 a través de
Arrow Electronics de forma exclusiva.
Asimismo, también podra obtener
todos los componentes que sean de

aplicacion para el disefio de referencia
a través de Arrow Electronics.

Mas informacion en:

http://www.arroweurope.com/
es/news-events/new-products/97/arti-
cle/diseno-de-referencia-de-potencia-
ultra-baja-para-aplicaciones-moviles.
html

http://www.arroweurope.com/
es/productos-tecnologias/tecnologias/
oryx.html

Arrow presenta la solucion Powerlink
para la Ethernet industrial

Articulo cedido por Arrow lberia

Arrow Electronics, junto a EPSG (Ether-
net Powerlink Standardisation Group),
Altera, Freescale y otros socios mas,
presentara en la feria especializada
SPS/IPC/DRIVES, que se realizard en
Nuremberg del 22 al 24 de noviembre
de 2011, una nueva solucién Ethernet
Powerlink.

Con el xKit de evaluacién Power-
link los desarrolladores podran realizar
un Powerlink Master para el control de
sistemas de automatizacion, lo cual
resulta especialmente interesante para
los desarrolladores que deseen recurrir
a una SPS de alto rendimiento y que
no sea compleja. Ademas, con el xKit

también se podran desarrollar Power-
link Slaves, una oferta que se dirige
especialmente a los fabricantes de
dispositivos finales. Arrow presentara
la solucidén Powerlink tanto en el stand
de EPGS (6-114/6-115) como en el de
Altera (6-111). Esta solucién también
es interesante para todas las empresas
que deseen sumarse al mercado de la
técnica de automatizacién basada en
Ethernet.

La placa para el Powerlink Master
se basa en el procesador de aplicacién
multimedia i.MX515 con tecnologia
ARM Cortex A8 de Freescale. La CPU
de alto rendimiento se caracteriza por

Application
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un bajo consumo de energia, a pesar
de sus elevadas capacidades de aplica-
cion. El intercambio de datos se regula
a través del Powerlink Stack. Asimis-
mo, contiene un Software Image para
Linux con un driver Powerlink Master.
La pieza central de la solucion del
Powerlink Slave es BeMlicro RTE (Ether-
net en tiempo real), un hardware de
prueba desarrollado por Arrow y Al-
tera para ensayar la tecnologia SOPC
que representa la tercera version del
l&piz USB “plug & play” tras la BeMicro

N\NGUV.
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SDK presentada en 2010. Como parte
del equipamiento de la placa, desta-
can el disefio FPGA, el software y la
documentacién correspondiente. En el
xKit hay dos BeMicro RTE. Asimismo,
Arrow ofrece, en colaboracion con la
empresa SYS TEC electronic GmbH, un
seminario de dos dias.

Ethernet Powerlink es un estan-
dar abierto segun IEEE 802.3 para la
transmision de datos en tiempo real
en sistemas de automatizacién. Entre
los componentes importantes desta-
can un SPS (Master) y aparatos para
la conexion en proceso de acabado,
como médulos I/O, sensores, actores
y motores (Slave).

La empresa Bernecker & Rainer
(B&R) fue la que desarroll6 el estan-
dar y el consorcio de Powerlink EPGS
(Ethernet Powerlink Standardisation
Group) continua desarrolléndolo.
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Seguridad en redes

Analisis de los riesgos v
contramedidas en seguridad-privacidad
cde la tecnologia NFC en moviles

Por Javier Areitio Bertolin

El Prof. Dr. Javier Areitio
Bertolin es Catedrati-
co de la Facultad de
Ingenieria y Director del
Grupo de Investigacion
Redes y Sistemas de la
Universidad de Deusto.
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En el presente articulo se identifica
y analiza una tecnologia, de enor-
me crecimiento, denominada NFC
(Near Field Communication), desde la
perspectiva de sus riesgos a la sequri-
dad-privacidad de la informacion. Se
analizan los riesgos y contramedidas
intrinsecos a la propia tecnologia NFC
y a los teléfonos moviles (sus hard-
ware, sus sistemas operativos, sus
navegadores, etc.) con los que opera.
Evidentemente si no se abordan seria
y profesionalmente dichos riesgos
de seguridad-privacidad nos pode-
mos encontrar con un crecimiento
sin precedentes de todo tipo de ata-
ques y fraudes electrénicos utilizando
vulnerabilidades de implementacion,
malware, bots, DoS, MITM, phishing/
pharming, como es el caso del robo
de identidad, de la fuga de infor-
macion critica, etc. NFC posibilita el
intercambio directo de datos entre
dispositivos a corta distancia y puede
invocar a otras tecnologias de trans-
misién de datos inaldmbrico como
WLAN-WIFi, Bluetooth, RFID, GPRS,
HSDPA/HSPA+/HSUPA, etc.

Introduccién

Durante la Ultima década la
tecnologia de los mdviles (teléfonos
moviles, smartphones, iPads, iPods,
Tablets-PC, iPhones, etc.) ha crecido
de forma espectacular ofreciendo
muchas aplicaciones como el m-pago
(pago a través del teléfono movil),
el recibir y compartir informacion
(con smart-poster), los servicios de
pairing (iTunes permite almacena-
miento de CDs), el descubrimiento
de servicios, la realidad aumentada,
la identificacion (pasaporte biomé-
trico), el control de acceso, el ticke-
ting, etc. Especialmente la tecnologia
NFC (Near Field Communication) se
ha hecho disponible en el mercado
ofreciendo diversidad de servicios
muy interesantes simplemente por
el hecho de acercar el teléfono movil
con funcionalidad NFC (como Google
Nexus S. de Samsung que integra
como sistema operativo Android y

otros muchos) a las proximidades
de todo tipo de entidades (objetos,
personas, animales y bienes de con-
sumo) que integran NFC. NFC es com-
patible con RFID sin contacto, opera
a corta distancia y utiliza un bajo
ancho de banda. El estandar NFC
trabaja a 13,56 MHz con un rango
de funcionamiento de cero a diez
centimetros (o mas) y a una velocidad
de transmisién de 424 Kbps (menor
que Bluetooth). Incorpora diferen-
tes modos de operacién como P2P
(Peer-To-Peer), PCD (Reader/writer) y
PICC (Tag emulation). Actualmente
es evidente que los atacantes pueden
utilizar antenas y amplificadores ade-
cuados para operar a gran distancia
contra NFCy su entorno.

Riesgos vy
contramedidas a la
tecnologia NFC

Algunos de los principales ries-
gos y contramedidas a la propia tec-
nologia NFC son:

(1) Escuchas clandestinas (ataque
a la confidencialidad, permite recupe-
rar de forma no autorizada sefales RF
sin el consentimiento del propietario).
Debido a que NFC es una interfaz de
comunicacion inaldmbrica, es evi-
dente que las escuchas clandestinas
son un problema importante dificil
de detectar. Cuando dos dispositivos
se comunican via NFC utilizan se-
fales de RF para hablar entre si. Un
atacante puede utilizar una antena
para recibir las sefiales transmitidas
incluso desde bastante distancia 10
metros o mas. Es importante saber
en que modo opera el emisor de los
datos. Si el emisor genera su propio
campo RF (modo activo) o si el emisor
utiliza el campo RF generado por otro
dispositivo (modo pasivo). Ambos
casos utilizan una forma diferente
de transmitir los datos y es mas dificil
realizar escuchas clandestinas a dis-
positivos que envian datos en modo
pasivo (pero no es suficiente para
aplicaciones que transmitan datos
sensibles-privados). Cuando un dis-

positivo envia datos en modo activo,
el escucha clandestino puede actuar a
10 metros o mas, en cambio cuando
el dispositivo emisor opera en modo
pasivo la distancia de escucha clan-
destina se reduce por ejemplo a un
metro. Dos posibles contramedidas
son el cifrado robusto de bajo peso
computacional y establecer canales
seguros.

(2) Perturbar-corromper datos
(ataque a la disponibilidad, consiste
en utilizar RFID jamming para causar
denegacion de servicios o DoS a la
unidad lectora). El atacante en vez
de escuchar, puede modificar arbitra-
riamente los datos que se transmiten
via el interfaz NFC. En el caso més
simple el atacante sélo perturba la
comunicacion de modo que el re-
ceptor no pueda entender los datos
enviados por el otro dispositivo. La
corrupcién de datos puede realizarse
transmitiendo frecuencias validas del
espectro de datos en instantes de
tiempo adecuados, es similar a una
inhibicién de radiofrecuencia. Una
posible contramedida para detectar
este ataque consiste en comprobar
el campo RF mientras un dispositi-
vo transmite. La potencia necesaria
para el ataque es significativamente
mayor que la potencia que puede
ser detectada por el dispositivo NFC.
El DoS puede hacerse por jamming
RF, bloqueando la etiqueta NFC o
atacando las aplicaciones.

(3) Modificar los datos (ataque a
la integridad). El atacante desea que
el dispositivo receptor reciba datos
manipulados. Algunas codificacio-
nes facilitan el proceso al atacante
como por ejemplo Manchester con
ASK'y otras un poco menos como
Miller modificada con ASK. Posibles
contramedidas son el hash, la firma
digital de los datos es decir aplicar
mecanismos de integridad y trabajar
con canales seguros. El CRC (Cyclic
Redundancy Check) utilizado para de-
tectar errores es un mecanismo lineal
muy vulnerable, por tanto es mejor
utilizar una funcién criptografica hash
(como SHA512).
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APLICACIONES DE LA TECNOLOGIA NFC

Destino NFC Iniciador NFC

mCupan
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CUPONES VIA MOVIL (mCUPONES)

Iniciador NFC Destino NFC
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FASE-2
Bono
Entidad Cajera
devuelve un Bono
Cliente

VOTACION Via MOVIL (mVDTAC!ON} CON NFC

Envla su Voto Lista de usuarios
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1-E1 i auna
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i

Alimentado al campo RF
wenerado

A YA

o Lt s LR

2 - El dispositivo NFC destino
los datos

ala ey digital

Fig. 1.- Aplicaciones de la tecnologia NFC.

(4) Inserciéon de datos (ataque
a la integridad). El atacante inserta
mensajes en el intercambio de datos
entre dos dispositivos. Lo mejor es
que los datos insertados se trans-
mitan antes de que el dispositivo
receptor responda. Si ambos flujos
de datos se solapan los datos de
corromperan. Como posibles con-
tramedidas: (i) El dispositivo NFC
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gue responde debe responder sin
retardo. En este caso el atacante
no puede ser mas rapido que el
dispositivo NFC correcto. El atacante
puede ser tan rapido que el dispo-
sitivo correcto, pero si dos disposi-
tivos responden a la vez, los datos
recibidos no serén correctos. (ii) El
dispositivo NFC que responde debe
escuchar el canal durante el tiempo

que esta abierto y en el punto de
arranque de la transmision. El dis-
positivo puede entonces detectar un
atacante que desea insertar datos.
Para detectar y parar el envio de
datos los dispositivos NFC deben
comprobar el campo RF mientras
emiten. (iii) Establecer un canal se-
guro entre los dos dispositivos NFC
con criptografia asimétrica. Utilizar
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MODOS DE OPERACION DE LA TECNOLOGIA NFC
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MODO LECTOR
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Cuando ¢l teléfono movil (desting) se acerca a
Ia lectora NFC (inciador), los datos (que residen Iniciador
en el teléfono movil) se transfieren a la lectora

MODOS DE OPERACION NFC

Dispositivo
maovil

fodo emulacion de tarjera

7= sy

Comunicacion Peer—u_r—Pee -

Modo lectora

@ Oobjero RFID

sin batreria

Fig. 2.- Modos de operacion de la tecnologia NFC.

funciones hash o la firma digital de
los datos es decir aplicar mecanis-
mos de integridad.

(5) Ataque MITM (Man-In-
The-Middle) (ataque a la integri-
dad, permite recuperar la sefal
del emisor y enviar la respuesta
al receptor). Entre el emisor y re-
ceptor autorizados se intercala el

atacante para suplantar a ambos
interlocutores. En este caso, el ata-
cante tiene que alinear el campo
RF tanto con el emisor como con el
receptor. Se recomienda utilizar el
modo de comunicacién activa-pa-
siva de forma que el campo RF se
genere continuamente por una de
las partes validas. Adicionalmente,

la parte activa deberia escuchar el
campo RF mientras envia los datos
para poder detectar cualquier per-
turbacion causada por un posible
atacante. Posibles contramedidas
son establecer un canal autenticado
con funciones hash o firma digital
de los datos es decir aplicar meca-
nismos de integridad.
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN MOVIL CON FUNCIONALIDAD NFC
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ELEMENTO SEGURO: sim, uicc,

SmartMX, etc, con sistema operativo

SE COMUNICA NFC con:
1 - Lectora RF (NFC).

2 - Dispositivo NFC (otro
moévil una maquina de
vending, etc.)

PROTECCION DE UNA INTERACCION MOVIL-TERMINAL PUBLICO

CON TPM

Teléfono mévil NFC (Iniciador)
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analiza al
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plblicoy
visualiza si
esono
confiable

Desafio de configuracion (nonce)

Informe del estado del terminal publico
firmado por el TDM

Incluye la firma digital ECDSA

La funcionalidad NFC esta integrada
en el TPM de la maquina de vending

Méquina de vending
(Terminal publico NFC)

Recoge la
configuracién

TPM

(Trusted
Platform
Module)

Fig. 3.- Diagrama de bloques de un moévil NFC y
proteccion de una interaccién movil-terminal con TPM.

Atacques y
contramedidas a los
modviles con NFC

Algunos de los principales ata-
ques y contramedidas a los disposi-
tivos/teléfonos moviles que soportan
la funcionalidad NFC son:

(1) Manipulacién fisica del dis-
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positivo. Se puede robar-eliminar la
etiqueta NFC interna o envolver el
movil en un envoltorio metalico (Caja
de Faraday) para apantallar la sefal
RF electromagnética.

(2) Malware. Consiste en inyectar
virus, gusanos, troyanos, spyware, etc.
Un mdvil infectado podré fugar in-
formacién privada, ralentizarse, dejar

de funcionar, perder el control de su
duefio debido a ataques DoS/DDoS,
violar DNS y conseguir pharming/phis-
hing, desprotegiendo, si cabe més, la
tecnologia NFC (que se ha gestado sin
ninglin mecanismo de proteccién).
(3) Atacar la privacidad. Si se
guarda informacién sensible en una
etiqueta NFC es importante prevenir
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ESPECIFICACION NFCIP DEL FORUM-NFC

NFCIP-1/2 (Near Field Communication Interface and Protocol)
especificado por el NFC-Forum

46

150/ 1EC18092 150/ 1EC21418 Comunicacion NFC estandar
Estandar 15014443 TypeA FeliCa 15014443 TypeB 15015693
Distancia de la 10 cm or less 10 cm or less 10 ¢m or less 70 cm or less
conmnicacl:m (proximity-based type)  (proximity-based type)  (proximity-based type)  (vicinity-based type)
Ejemplo Mifare Suica IC driver's ficense ICtag
de tarjeta PASMO Basic Resident Register card -
principal Edy
Frequency band 13.56 MHz
ISO/IEC 21481 ECMA-352 (NFCIP—2)
ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC
18092 14443 15693
ECMA-340
Estandares relacionados con NFC
(N FCiP-1 ) (El nivel superior define el mecanismo de seleccién

del modo de comunicacion del nivel inferior)

APLICACIONES DE LA TECNOLOGIA NFC

APLICACIONES

DE LA
TECNOLOGIA

NFC

Fig. 4.- Especificacion NFCIP del Forum-NFC.

la lectura no autorizada y el acceso
de escritura. Las etiquetas de sélo
lectura son seguras contra el acceso
de escritura no autorizado. En el caso
de etiquetas re-escribibles se deberan
implantar mecanismos robustos de
proteccion.

(4) Ataques de spoofing con el
URI del navegador Web. Existe la po-
sibilidad de que la victima sea enga-
flada por ingenierfa social y se meta a
un sitio Web malicioso, en este caso
puede sufrir diferentes ataques. El
mas interesante es un ataque MITM

(Man-In-The-Middle) utilizando un
proxy basado en Web. En esta caso
el atacante puede robarle las creden-
ciales o inyectar contenido malicioso
(virus, gusanos, troyanos, etc.). Los
ataques como este operan muy bien
ya que el dispositivo no visualiza la
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MECANISMO CR!PTOQRAF!CO ASIMETRICO RSA BASADO EN CRT
PARA MOVILES CON TECNOLOGIA NFC

= RSA es un mecanismo criptografico asimétrico con dos claves una publica e y otra
privada d. Los procesos de cifrado/descifrado/firmalverificacion de firma
convencionales (C = M€ mod n s M= Cdmod n;F= Mdmod n ; V= F° mod n)
requieren CPUs de gran rendimiento. Para operar con tecnologia NFC en moviles

cuyas CPUs son menos potentes se requiere reformular RSA basandose en el CRT.
* PROCESO DE CREACION DE CLAVES:

« Se sintetizan dos nimeros secretos primos muy grandes p y q utilizando un
PRNG. Se halla su producto n = (p . q) que se hace publico. Donde la funcién
totem de Euleres: ¢(n) = (p-1).(q - 1).

+ Se sintetiza la clave privada que es un nimero d secreto con 1 <d <¢(n), donde
med (d, ¢(n)) = 1y se halla la clave ptiblica: e = 1/d mod ¢(n). Se cumple que
d =1/e mod ¢(n).

» PROCESO DE CIFRADO: De un mensaje M basado en el CRT (Teorema del Resto

Chino) con la clave pilblica e del receptor. El resultado es un criptograma o texto
cifrado C:

* Cp=(Mmod pyemod(p—1) o4 p ; C 4= (M mod q)¢mod(g—1) poq q

« C= [Cq+ [{CP—Cq).{q_l mod p) mod p]l.q] mod n

= PROCESO DE DESCIFRADO: De un texto cifrado C basado en el CRT (Teorema del
Resto Chino) con la clave privada d del receptor. El resultado es un mensaje o texto
en claro M:

e M b (C mod ;:c)dT mod(p-1) mod p ; Mq = (C mod q]d mod(g-1) mod q

e M= [Mq-ﬁ [(MP-MQ}.(q_l mod p) mod pl.q ] mod n

* PROCESO DE FIRMA DIGITAL: De un documento en claro o cifrado D basado en el
CRT (Teorema del Resto Chino) con la clave privada d del emisor. El resultado es la
firma digital F:

+ Fp=(Dmod p)dmOd(P_l) mod p ; F 4= (D mod q)d‘md(q_l) mod q

» F=[Dg4+ [(DP-I:‘.'(‘;}.(Q;_l mod p) mod p].q ] mod n

» CASO - 1: Descifrar el documento cifrado C = 855 y hallar la clave privada del
receptor d. Se sabe p = 61, q = 53, n = p.q = 3233, ¢(n) = 3120, la clave publica del
receptor es e = 17. Solucién: d =1/e ¢(n) =2753 y M = 123,

= CASO — 2: Firmar el documento D = 42 y hallar la clave privada del firmante d. Se
sabe p=13,q =19, n = p.q = 247, ¢(n) = 216, la clave publica del firmante es e = 17.
Solucion: d = 1/emod ¢(n)=89 vy

F=(5+[(9- 5](19_1mod 13)mod 13].19) mod 247 =100,
= CASO - 3: Cifrar el mensaje M = 19 y hallar la clave publica del receptor e. Se sabe
p=7,9=17, n = p.q = 119, ¢(n) = 96, la clave privada del receptor es d = 77.

Solucién: e=1/d mod ¢(n)=5y C =66.

Fig. 5.- Criptografia RSA con CRT para tecnologia NFC.

URL del sitio Web visualizado, este  maliciosa de la misma etiqueta del

comportamiento es comun entre los
navegadores Web de los teléfonos
moviles. Supongamos que los datos
originales de una etiqueta NFC legal
desplegada por un proveedor de ser-
vicio en un Smart Poster es: {Title:
Banco ZZZZ ; URL: https://www.ban-
cozzzz.es}. Una versién falsificada-
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Smart Poster es: {Title: Banco 72777
\rhttps://www.bancozzzz.es\r\r\r\r\r.
; URL: https://www.atacante.net}.
Ambos Smart Poster muestran infor-
macién correcta al ser visualizados
por el navegador del teléfono movil,
ya que en el segundo no se leerd la
URL maliciosa.

(5) Ataques de spoofing al servi-
cio de telefonia mévil. La posibilidad
de falsificar el Smart Poster permite
ataques contra el subsistema de tele-
fonia movil utilizando URIs tel y sms.
Un atacante puede fabricar un Smart
Poster que visualice un nimero de
teléfono A al usuario pero cuando se
active, el teléfono marque un nimero
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CRIPTOGRAFIA DE CURVAS ELIPTICAS PARA TECNOLOGIA NFC

EXPRESIONES PARA SUMAR PUNTOS CON CURVAS ELIPTICAS: Existen tres casos:
(1) Sumar puntos diferentes: (x],y]) +(x2,y2)=(x3,y3)donde x| #x?. En este caso

X3 =(d2— X]=x2)iy3 =d(x]-x3)-y] : d=(y2-y1)/(x2-X]). (2) Sumar puntos
iguales: (x],y])*(x2,y2)=(x3,y3)donde x]=x2,y]=y2. En este caso: x3 ={d2-
2x]1);y3 =d(x]-%x3)-V] ; d=(3.{x1)2+a)f‘2.y1]dondeaes el coeficiente de la x en

la curva eliptica y2 = {x3+ a.x + b) mod p. (3) Sumar puntos: (x],y])*(x2,y2)=(x3,
y3) donde x| = x2, y|= - y2. En este caso: (x, y) + (x, = y) = O (punto origen en el

infinito). Si P = (x, y) entonces -P=(x,-y); P+0=P;2P=P + P,
TABLA DE SUMAS: Dada la curva eliptica no singular de 13 puntos:

y2 = (x3 + x + 6) mod 11, un posible punto G = (2, 7) cumple: 13.G = 0.

F NG |[Go |G| GS] B2 | @9 [ @3 | @) | (A0,2 10,9 ] o
(2o 1B o IGalmalenEs |79 ee |62 (0l e[ 6s 00|
(2.7) o 52) | (10.9) | (7.9) | (8.3) | (2.4) | (3.5) | (7.2) | (10.2) | (5.9) | (3.6) | (8.8) | (2.7)
[3‘ 5] {5 2_]_ ‘10. 9) (8, 3) =] IB' BI [T' 9| 55. 21 j.!. ?] |5‘ 9! [3. 6] iZ. 4] !10. 2] [3, 5!
(3, 6| [10. 2| [?. 9) [=] 8, 8 [?. 21 [8. 3| ‘2‘ 4! iﬁi 9! [3 5| ;5. 2! ;10‘ 91 [2. ?l E‘ 6!

[5‘ 2| ‘2. T] BI 3] [3‘ 8[ ‘?‘ 2] (10, 2) =] |1IJI 9| ]3= 5] |3I 6| [2. 4] ﬂ 9] _@ 9} 5, g}_
59 | (88 | (24 | (7.9) | &3 | © 10.9) | (3.6) [(10.2) | 2.7) | 3.5 | (52 | 7.2) | (5.9) |
(7.2) | (7.9) | (3.5) | (5.2) | (24 |[(10.9)| 3.6) | 270 | © | (8.8 [(10.21| (59 | 8.3 | (7.2)
(7.9) (3.6) (7.2) | (2.7) (5.9) (3. 5) (10, 2) 2.4) (10.9) (8, 3) (8.8) (5.2) (7.9)
83) | (5.2 | (10.2) | (59) | (3.5) | (3.6) | (2 8.8 | (10.9) | (7.9) O | (7.2) | (2.4) | (8.3)

(8.8 | (10.9) ]| (59 | (3.6) | (5.2) | (2.4) | (3.5) | (10.2) | (8.3) © | (72 | (27 | (79 | (88 |
(10.2) | 83 | 3.6) | 24 |(10.9) ] 7.9) | 5.2) | 5.9 | (8.8 | (7.2) | (2.7) | (3.5 o | (10.2) |
(10.9) | (3.5 | (88) [(10.2) [ 27 | (59) | (7.2) | (8.3) | (5.2) | (2.4 | (7.9) | © | (3.6) | (10.9)

0 | (24 | 27 1 35 | (36 | (5.2 | 5.9 | (7.2) | (7.9) | (8.3) | (8.8 [ (10.2) | (10.9)] ©

PROCESOS DE CIFRADO/DESCIFRADO: Dada la curva eliptica: y2 = (x3+ 8.x + 1) mod
101. PROCESOS: (1) GENERACION CLAVES: Sea G = (11,39),ng =96, Pp=np.G =
96.(11, 39) = (26, 98). (2) CIFRADO del mensaje M = (74, 91). El emisor elige en secreto un
valor de un solo uso k =728 > C = (C1, C2) = [k.G, (M + k. P 3)] = [128.(11, 39), (74, 91) +
128.(26, 98)] = [(85, 76), (74, 91) + (3, 70)] = [(85, 76), (76,72)]. (3) DESCIFRADO del
criptograma C. El texto en claro M= [C2 - ng. C1] = (76, 72) — 96.(85, 76) = (76, 72) - (3,
70) = (74, 91).

Dada la curva eliptica: yz =(x"+2x+4) modS5conG=(0,2),siM=(21)yk=4,la
clave privada del receptor n g = 6, la clave publica del receptor P g = (0, 3) el criptograma
es C = (C1, C2) =((2, 4), (0, 3)).

ACUERDO DE CLAVE SECRETA COMPARTIDA K CON DIFFIE-HELLMAN: Permite que

dos entidades A y B acuerden un secreto compartido K. Se elige una curva eliptica: j,r2

= {x3+ 5.x + 4) mod 11, y un punto G = (10, 3) ambos publicos. La entidad A selecciona
su clave privada n 4= 7, y calcula su clave publica P 4= 7.(10, 3) = (10, 8) que se /a envia
a la entidad B. La entidad B selecciona su clave privada n = 5 y calcula su clave
publica P g= 5.(10, 3) = (10, 3) y se la envia a la entidad A. La clave compartida K que

obtiene cada entidad es: (i) En la entidad A: K =7.(10, 3) = (10, 8). (ii) En la entidad B: K =
5.(10, 8) = (10, 8).

Fig. 6.- Criptografia de curvas elipticas para NFC.

de teléfono distinto B. Por ejemplo
sea el Smart Poster autorizado origi-
nal: {Title: Informacién de hoteles;
URL: tel:944200000} y alguien lo
cambia por una versién maliciosa del
mismo Poster, por ejemplo: {Title:
Informacién de hoteles\r944200000\
ANAAAAr. ; URL: tel:80300000}. Un

usuario no puede distinguir un poster
del otro. El mismo ataque también
es posible con SMS (Short Message
Service) y MMS. El impacto posible de
dicho ataque de spoofing es elevado
ya que la victima puede ser engafiada
para que llame o envie un SMS/MMS
a un numero de tarificaciéon premium/

especial (de prefijo 803, 806, 807,
905) del atacante con lo cual el ata-
cante ganara. Aunque los moviles NFC
ofrecen la posibilidad de inspeccionar
todo el contenido de un Smart Poster
no es probable que los usuarios veri-
fiquen los datos visualizados en ellos.
El atacante incluso puede manipular
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COMPARATIVA ENTRE NEC Y OTRAS TECNOLOGIAS

NFC | Beneficios de NFC | Bluetooth | Infrarrojo
(IrDa)
Tipo de red Punto a Facil configuracion, Punto a Punto a
punto pairing = acercar en la multipunto punto
proximidad
Distancia <0,1m | Adecuado para areas muy 10 m 1m
pobladas
Velocidad 424 Kbps 721 Kbps, 115 Kbps
(1 Mbps 1 Mbps o
pronto) mas
Tiempo de <0,1 seg. Rapidas transacciones, | Configuracién 0,5 seq.
set-up por ejemplo para manual de
(configuracién) transporte publico 6 seg.
para
identificar al
otro teléfono
Modos Activo- Modo lectora y modo Activo-activo | Activo-activo
activo como tarjeta-etiqueta NFC
Activo-
pasivo
Compatible Si Puede operar con la No No
con RFID infraestructura existente
Costo Bajo Asequible para la mayor Moderado Bajo
parte de los dispositivos

= Tecnologias de comunicacion de corto alcance: NFC, Bluetooth, IrDa (requiere
LOS (Line Of Sight) directa).

RELACION ENTRE NFC Y RFID

CONEXION
P2P
(PAGO CON

mMoviL)

Dispositivos
lectores para
1SO14443

Tarjetas
inteligentes

Etiquetas RFID
(1S015693)

LARGA
DISTANCIA
(LOGISTICA)

Fig. 7.- Comparativa entre NFC y otras tecnologias.

la pantalla de inspeccién, por ejemplo
moviendo la URI actual a una segunda
pagina de la pantalla de inspeccion.
Esto se hace anadiendo muchos ca-
racteres de nueva linea (\r) y un punto
al final del Smart Poster.

(6) Ataque por elevacion de pri-
vilegios. Se consigue atacando las
aplicaciones, por ejemplo con buffer
overflow.
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(7) Ataque por retransmisiéon
(relay/replay). En este tipo de ata-
que, el tiempo del ataque debe ser
menor que el tiempo de respuesta
normal (restriccion temporal). Como
contramedidas utilizar criptografia
asimétrica y nonces de frescura para
detectar duplicados.

(8) Ataque por phishing/phar-
ming.

(9) Ataques de skimming/clo-
nacion y spoofing. Clonar etiquetas
NFC/RFID para falsificar el identifica-
dor Unico.

(10) Ataque por fuerza bruta.

En general algunas contrame-
didas posibles son: (i) No utilizar
servicios basados en identificacion.
(ii) Incluir un botodn fisico para NFC
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MECANISMO DE COMPROMISO PARA TECNOLOGIA NFC

<» CONCEPTO DE ESQUEMA CS:

Un esguema de compromiso o CS (Commitment Scheme) es una forma electronica
de ocultar temporalmente un valor x que no pueda ser cambiado a posteriori cuando
lo revele la entidad que ha realizado el compromiso.

Este mecanismo-esquema consta basicamente de dos fases:

« (1) Fase del compromiso: La entidad A que ejecuta el compromiso (puede ser por
ejemplo un dispositivo electronico movil con funcionalidad NFC)
encierra/cifra/loculta un mensaje/secreto/fichero (que es el compromiso x) dentro
de una caja/criptogramalesteganograma y se lo envia (la caja cerrada c) a otra
entidad B.

« (2) Fase de revelacion o apertura del compromiso: Al cabo de un cierto tiempo, la
entidad A prueba ante la entidad B (puede ser por ejemplo un smarn-poster,
magquina de vending, etc.) que el mensaje/secreto/fichero existente dentro de la
caja/criptograma/esteganograma cemada c es el valor x cierto y que no ha sido
modificado.

Existen diversos tipos de esqguemas CS seglin el tamafio de la informacion x oculta a

la que se compromete la entidad A: BC (Bit Commitment) un bit, IC (Integer

Commitment un valor entero, SC (String Conmwnitment) una cadena de caracteres,

efc.

< MECANISMO-ESQUEMA CS ESTILO PEDERSEN:

# Este mecanismo puede descomponerse en tres procesos:

(1) Proceso de generacion de los parametros piblicos y privados del esquema: La
entidad B elige dos nimeros primos p y q de gran tamaiio de forma que q divida a
{p — 1). Por ejemplo p puede ser de 2048 bits y q de 512 bits. La entidad B elige un
generador g (del subgrupo de orden q en GF(p), es decir un elemento de orden q en
GF(p)) vy un valor secreto a aleatorio dentro de GF(g). La entidad B calcula:

h = g“mod p. Sea por ejemplo: p=29,q=7,a=3,9=2->Entonces h = 2°mod 29 =
« Losvalores {p, g g, h} son los parametros publicos.

« El valor de a es el parametro privado.

(2) Proceso del compromiso: El dominio de valores x del compromiso es GF(q). Sea
el compromiso el valor x. La entidad A que ejecuta el compromiso elige un valor
secreto r de GF(q) y calculac=g*. h"mod p. La entidad A envia a la entidad B el
valor ¢ que es el compromiso x encemado/oculto dentro de una cascara. En este
caso sear=3, x=>5entonces: c = 2°. 8°mod 29 =28,

(3) Proceso de revelacion-apertura del compromiso: Para abrir el compromiso, la
entidad A que ejecuta el compromiso abre la caja c enviando-revelando a la entidad B
los valores {x, r}. La entidad B verifica si el valor antes recibido c es igual al producto
en GF (p) de g elevado al compromiso x recibido multiplicado por h elevado al valor r
recibido. Es decir comprueba para saber que A no ha hecho trampa si se cumple la
igualdad: c=g*. h"mod p. En este caso B sabe que el compromiso x es cierto y que
no ha sido modificado mientras A lo retenia y custodiaba.

Fig. 8.- Mecanismo de compromiso para NFC.

(que permita apagar o encender
por hardware, no por software).
(iii) Utilizar autenticacién mutua.

Amenazas a la
privacidad NFC.
Mecanismos-
requisitos de
proteccidén

Algunas de las amenazas mas
relevantes a la privacidad NFC
son:

(1) A la localizacion. Los usua-
rios que transportan un dispositivo
NFC pueden ser monitorizados y sus

localizaciones pueden ser reveladas.
También la localizacion del propio
dispositivo NFC independientemen-
te que quien lo lleve puede ser reve-
lado con acceso no autorizado.

(2) A las preferencias. El dis-
positivo movil puede identificarse
de forma Unica si el mecanismo de
acceso adecuado no se encuentra
embebido en el dispositivo. Dicha
informacién puede revelar las pre-
ferencias del dispositivo del usuario
que las hacen disponibles a adver-
sarios de la competencia.

(3) A la constelacién. NFC se
basa en tecnologia RFID que forma

una constelacién Unica alrededor
del usuario. Los adversarios pueden
conseguir trazabilidad sin conocer
necesariamente sus identidades.

(4) A las transacciones. La in-
formacion de la transaccion del
usuario puede utilizarse para reco-
ger su localizacion y preferencias
temporales. Asi mismo pueden ser
revelados varios datos financieros
si las transacciones no se protegen
adecuadamente con protocolos de
seguridad de red adecuados bien
implementados.

(5) A la suplantacion. Las en-
tidades no autorizadas en mobi-
le-ticketing pueden provocar este
ataque falsificando la identidad
del usuario. Los protocolos sub-
yacentes pueden fallar a la hora
de prevenir ataques como MITM
y de retransmision en el sistema y
dichos ataques pueden conducir a
la suplantacién.

(6) A la trazabilidad. Este ata-
que puede realizarse para adquirir
informacién sensible del usuario
como localizacion, comporta-
miento y preferencias del usuario.
Cuando se utiliza un mecanismo de
autenticacién, el token/tarjeta NFC
puede ser identificado permitiendo
a los atacantes trazar los movimien-
tos del usuario. Si el usuario utiliza
un método de pago para comprar
tickets online, el expendedor puede
utilizar el link al token para identifi-
car informacién privada del usuario.
Asi mismo la escucha clandestina de
la comunicacion inaldambrica puede
conducir a una pérdida completa de
la privacidad del usuario.

Teniendo en cuenta lo anterior
los principales requisitos-mecanis-
mos de privacidad son:

*Anonimato. No deberia ser
posible la identificacion de una
etiqueta/token NFC.

*Privacidad de la localizacién.
No deberia ser posible la trazabili-
dad (tracking/tracing) no autoriza-
da de la localizacién y movimientos
de usuario.

*Trazabilidad. No deberia per-
mitirse el acceso al estado actual
del token/dispositivo NFC trazando
las ejecuciones previa y futura del
protocolo.

*Confidencialidad. No debe
permitirse acceso no autorizado
a datos sensibles y personales del
usuario.
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* Autenticacion. No se deberia
permitir que usuarios no autoriza-
dos utilicen o accedan al sistema.
Solo las etiquetas/token NFC validas
de usuario deberian ser aceptadas
por el verificador.

*No falsificacién. No deberia
permitirse la emulacién y clonacién
de etiquetas/dispositivos/token NFC
validas.

*Responsabilidad. Propor-
cionar a los usuarios un entorno
contabilizado donde los contratos
puedan negociarse y los usuarios
puedan elegir entre datos privados
y publicos.

*Percepcién y control del usua-
rio. Proporcionar a los usuarios un
control completo sobre sus datos
privados. Permitirles decidir qué
informacién deberfa ir a sistemas y
aplicaciones contratadas.

*Facilidad de uso. Proporcio-
nar a los usuarios una interfaz de
usuario y funciones para gestionar
facilmente los datos personales. No
saturar al usuario con mecanismos
agobiantes.

*Flexibilidad y apertura. Pro-
porcionar a los usuarios un control
flexible para gestionar su informa-
cion personal. Asi mismo propor-
cionar a los usuarios la capacidad
de elecciéon de seleccién de agentes
o software desarrollado por com-
pafias de gestion de privacidad de
terceras partes.

Algunas contramedidas adicio-
nales son la:

(a) Privacidad de etiqueta/dis-
positivo NFC. Los dispositivos NFC
pueden estar cargados con PIN ci-
frado y contrasenas. Consecuente-
mente cuando un usuario registra
su dispositivo con el operador de
servicios, el PIN se intercambiara
entre el dispositivo de usuario y el
operador del servicio. La lectora de
tarjeta entonces detecta de forma
Unica cuando se muestra para ve-
rificar el ticket moévil. Este mecanis-
mo también es posible utilizando
pseudénimos donde el dispositivo
NFC puede contener un conjunto
de pseuddnimos y los va rotando
a lo largo del tiempo. La lectora
de tarjetas debe sincronizarse con
el dispositivo NFC para identificar
de forma Unica y verificar el ticket.
Terceras partes pueden desarrollar
“guardianes de dispositivo NFC”

REE * Noviembre 2011
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para proteger los dispositivos NFC
de fugas de privacidad y los usua-
rios podrén seleccionar de un con-
junto de servicios. Asi mismo el
modo sleep para dispositivos NFC
mejora la privacidad ya que los dis-
positivos NFC permanecen en modo
sleep y sélo las lectoras de tarjetas
validas podran despertarlos.

(b) Privacidad configurada por
el usuario. P3P es un estandar de-
finido por el Consorcio W3C que
permite que los usuarios definan
sus propias configuraciones de pri-
vacidad utilizando una interfaz de
usuario normalmente en un formu-
lario tipo caja de eleccién o matriz.
P3P genera un formato leible por la
maquina de configuracion de priva-
cidad de usuario para proteger los
datos personales del usuario. Los
servicios NFC como m-ticket pue-
den implementar dicha interfaz y
proporcionarla al usuario mientras
se registra en el servicio. Otra posi-
bilidad es permitir que los usuarios
integren las configuraciones de
privacidad a partir de proveedores
de interfaz P3P de terceras partes
de confianza consiguiendo que las
configuraciones de privacidad sean
mas genéricas y faciles de utilizar.

Consideraciones
finales

Nuestro grupo de investigacion
lleva trabajado mas de diez afos
en el area de la proteccion de la
tecnologia NFC en siy la de méviles
que la soportan. Se han evaluando
las amenazas, vulnerabilidades y
riesgos permitiendo conocer mas
en profundidad el campo de aplica-
ciones maliciosos y el despliegue de
mecanismos y contramedidas aso-
ciadas. Los teléfonos moviles se han
convertido en dispositivos moviles
personales sumamente importantes.
En el 2009 el parque de teléfonos
moéviles a nivel mundial era de unos
de 4,1 billones de los cuales un 5%
eran teléfonos moviles inteligentes
(smartphones), segin previsiones
de Juniper Research (http://junipe-
rresearch.com/) para el 2013 los
teléfonos moviles inteligentes con-
tabilizardn un 23% de todos los
nuevos teléfonos moviles, por su
parte la prevision de Gartner (http:/
www.gartner.com/it/) para el 2012
es mas prometedora ya que indica

que se llegard al 37%. Este escena-
rio sugiere un futuro donde muchos
usuarios podran beneficiarse de sus
nuevas capacidades que ofrecen los
teléfonos méviles como NFC (RF) y
cédigos QR (épticos). @

Este articulo se enmarca en las ac-
tividades desarrolladas dentro de
LEFIS-Thematic Network.
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Sprint Tronica System

Lider en programadores y sistemas de desarrollo
Herramientas para laboratorio y produccion

BPM Microsystems

Sprint Tronica System le ofrece herramientas Programadores Universales
de alta calidad que se integran en el entorno Para laboratorio y automaticos para produccion
de test y le permiten crear tests para placas www.bpmicro.com

de circuito impreso de forma rapida y sencilla.
Nuestras herramientas son utilizadas por
lideres de la industria en todo el mundo para
mejorar la cobertura de test y reducir los
tiempos totales de test.

XJTAG - Sistemas de Test Boundary Scan
Para diseno, desarrollo y tests de produccion, en el laboratorio y en el campo
www.xjtag.com

Para hablar con un ingeniero acerca de nuestros productos, lldamenos al
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Micron Phase Change Memory

La solucion en la programacion que proporciona XJTAG ayuda a Micron en el mercado

de memorias no volatiles avanzadas

La memoria de cambio de fase (Phase Change Memory, PCM) de Micron es una novedad en la tecnologia de fabricacion
de memorias desarrollada por el innovador mundial de semiconductores, Micron Technology. Cuando estuvo acabada,
el equipo de desarrollo inicié la colaboracion con XJTAG para crear la solucion adecuada para la programacién en
circuito de estas memorias tanto en produccién como en el laboratorio. XJTAG se basé en su “XJFlash”, la eficaz
herramienta de programacion de Flash y consiguié programar las PCM a la maxima velocidad.

La PCM Micron, es una nueva e innovadora tecnologia no volatil
capaz de conjuntar el mejor comportamiento Read and Write en
relacion con otras alternativas como las NAND/NOR Flash, DRAM y
EEPROM. Tiene la baja cadencia de lectura como las NOR Flash y el
ancho de banda de lectura de las DRAM. La velocidad de escritura
es comparable a las NAND Flash con la ventaja anadida de que no es
necesario separar el ciclo de borrado.

“PCM es una nueva tecnologia
convincente de memoria que combina
las mejores cualidades de las NOR,
NAND y DRAM", dice Jeff Bader,
director senior de marketing para el
grupo integrado de Micron.

Para completar el desarrollo, los
disefiadores de la PCM Micron
necesitaron una solucién eficaz que
permite a los clientes programar los
nuevos componentes en un labora-
torio o a gran rapidez en una linea
de produccion. La naturaleza de la
tecnologia es llamada para la prog-
ramacion en el sistema, “in-system
programming” (ISP) porque los chips
PCM se programan después de la
soldadura por reflujo “reflow
soldering”.

La programacion en el sistema
(ISP) se utiliza habitualmente con
memorias no volatiles (NVM), tales
como Flash, para el arranque y test
de las placas PCB durante la
fabricacion, para la programacion
completa del producto y aplicar las
actualizaciones de software en
trabajo de campo. La mayoria de
los sistemas de test por “boundary
scan” son capaces de realizar la
programacion en el sistema (ISP) de
las Flash a través de conector JTAG
(IEEE 1149.1).

Dependiendo del tipo de
componente, de la longitud de la
cadena JTAG y de la frecuencia de

reloj TCK, la programacion de las
memorias no volatiles mediante
conexion JTAG a menudo puede
llevar 60 ys o mas para un ciclo de
escritura Unica. A este ritmo, el
tiempo de programacion de Flash
de 128 Mbit puede ser mas de
ocho minutos. Por lo tanto, la
programacion en sistema a través
de JTAG ha sido tradicionalmente el
mas efectivo s6lo con imagenes de
datos muy pequefios.

El sistema “boundary scan” de
XJTAG, sin embargo, es capaz de
programar las Flash mucho mas
rapido, gracias a su herramienta
Unica “XJFlash”. El XJFlash supera

opIiNion

las limitaciones de ancho de banda
de la interface serie JTAG y es capaz
de programar la memoria a la maxima
velocidad posible — siempre que
exista una FPGA o un procesador en
la placa PCB que esté conectado a
la cadena JTAG correctamente. Para
una Flash tipica de 128 Mbit, XJFlash
puede reducir el tiempo total de prog-
ramacion a menos de 20 segundos,
con un tiempo medio de ciclo de
escritura de menos de 2 ps.

Sobre la base de la propiedad
intelectual del XJFlash, los ingenieros
XJTAG también cosiguieron un tiempo
de programacion menor de menos
de 20 segundos en memorias PCM
equivalentes (128Mb). Esto esta
cerca del tiempo de programacion
tipico especificado por Micron. "Por
ser PCM una nueva tecnologia, es
imperativo que construyamos un
ecosistema solido de apoyo que sea
adoptado por futuros clientes.
“Estamos encantados con el trabajo

Jeff Bader
Director Senior de Marketing
Micron Technology Inc.

PCM es una nueva tecnologia convincente de memoria que
combina las mejores cualidades de las NOR, NAND y DRAM. Por
ser PCM una nueva tecnologia, es imperativo que construyamos

un ecosistema sélido de apoyo que sea adoptado por futuros
clientes.

Estamos encantados con el trabajo realizado por XJTAG en
la construccién de una solucién a la programacion, permitiendo
a las memorias PCM ser facilmente tratadas en un entorno de

produccion.

realizado por XJTAG en la construc-
cion de una solucion a la programa-
cion, permitiendo a las memorias
PCM ser facilmente tratadas en un
entorno de produccion”, dijo Jeff
Bader.

Con esta mejora en el sistema
XJTAG, ahadiendo ahora la progra-
macion en sistema de las memorias
PCM Micron, con el tiempo de prog-
ramacion mas corto posible, los
ingenieros que disefian complejas
placas PCB que contienen BGA,
FPGA y componentes NVM, pueden
evitar el uso de un programador
universal de componentes “sueltos”
y utilizar el sistema XJTAG para
depurar, testear y programar en
circuito sus disefios en todo el ciclo
de vida del producto.

Un libro blanco que explica la
programacion a alta velocidad de
memorias no volatiles esta
disponible en la pagina web de
XJTAG en www.xjtag.com.

Data
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AAicron

Micron Technology, Sede en USA
Proveedor lider mundial de solucio-
nes avanzadas de semiconductores
Fabrica y comercializa una gama
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memoria innovadores, soluciones de
embalaje, sistemas de semiconductores
Los principales fabricantes de infor-
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systems y fabricantes de moviles
Boise, Idaho, USA.
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Novedades Data Modul

Nuevo TFT de 17.8cm (7.0 ) de ChiMeiln-
nolux (CMI) con legibilidad mejorada bajo luz

DATA MODUL solar

DISPLAY AND SYSTEM SOLUTIONS
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Vistarich - la mas novedosa tecnologia tactil
TFI-LCD - alto nivel wide viewing
transmision extremadamente alta (}92%)
disponibilidad a largo plazo

Una capa optimizada de baja reflexion y una modificacién en su diseno
hacen del display industrial GO70Y2-LO1 de la taiwanesa ChiMeilnnolux el
visualizador ideal para su uso en espacios abiertos (al aire libre), alli en donde
la elevada iluminacién solar convierten la simple lectura de un display en una
ardua y molesta tarea. Las temperaturas de operacion (-30°C hasta + 85°C)
y almacenaje (-40°C hasta +95°C) estan en concordancia con las duras con-
diciones de trabajo. Esta TFT de 17.8cm (7.0 “) posee una resolucion WVGA
de (800x480) dots. Poseen una interfaz LVDS de 6bit/8bit y una relacion de
contraste de 600:1, para un brillo tipico de 500nits y 262 °k y 16Mio. colores.
La caracteristica “Reverse-Scan” permite el correcto posicionamiento de la
imagen en el panel tanto si mira desde las 6 como desde las 12 horas.

La duracién de la vida del LED del médulo se especifica como minimo en
50.000 horas. Las dimensiones exteriores del médulo son 165x104x9,5 mm.
Incorpora un convertidor para la unidad del LED posterior asf como también
un nuevo LVDS - receptor. ChiMeilnnolux garantiza para todos los médulos G
una disponibilidad de por lo menos cinco afios a partir de la fecha de disefio
del cliente. Asi el display es ideal para los usos industriales que requieren
funcionamiento dptico éptimo y disponibilidad a largo plazo. Data Modul
ofrece también soluciones a medida y accesorios certificados como los Touch
Panels para el nuevo GO70Y2-LO1.

Ref. N° 1106600

TFT - tamaiios medianos para aplicaciénes industriales
excelente relacién coste-efectividad
amplia variedad de tamanos, desde 5,7 hasta 10,2*
disponibilidad garantizada a largo plazo

: | ECM-AS50M - 3.5 board based on the new
et Wk AMD Embedded G-Series platform
T

Data Modul presents one of the first 3.5" embedded boards (ECM-A50M)

i ulaiiuf! powered by the AMD G-Series, the world’s first and only Accelerated Proces-
Tarjeta controladora eMotion G2:2 para displays - LVDS sing Unit (APU) for embedded systems. The AMD Embedded G-Series, based
disefiaday fabricada en Alemania on the AMD Fusion technology delivers a complete, full-featured embedded
producto estable a largo plazo con un precio competitivo platform. The APU incorporates the new low-power, x86 CPU based on the

siempre va incluida en un kit de inversory cables

"Bobcat” core with a world-class DirectX® 11-capable GPU and parallel
processing engine on a single piece of silicon.

The ECM-A50M comes with AMD T40N 1.0GHz processor by default but
is also available with AMD T56N 1.6GHz processor.

It provides the standard /O features 7 x USB 2.0, 2 x COM (one of them is
Data Modul Iberia S.L. switchable to RS232/422/485), 16 GPIOs, 2 x SATA, HD Audio, Dual Gigabit
C/Adolfo Pérez Esquivel 3 Ethernet, one CFast Socket and it is expandable via mini PCI-Express.
Edificio Las Américas Il | Oficina 40 A wide variety of display /O configurations are supported, including HDMI,
28230 - Las Rozas (Madrid) dual-channel 24-bit LVDS, VGA and dual display configurations. An onboard
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com touch-controller is optionally available.
www.data-modul.com The 3.5” board has one SODIMM socket onboard which supports up to
4 GB DDR3 1066 SDRAM.
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Like Avalue’s (Partner of DATA MODUL AG) other embedded products,
the new ECM-A50M provides a long-term availability of 5 - 7 years with a
strict revision control.

DATA MODUL also offers this highly integrated module with a wide range
of different TFT Displays (AUO, Sharp, CMQ,...) inclusive inverters, tested ca-
bles and adapted Power-ON/OFF timing. The use of a time intensive display
adjustment therefore becomes redundant. DATA MODUL is able to offer their
customers firmware-development for Embedded Systems, driver-adjustments
and adjustments of operating systems.

Ref. N° 1106602

Ortus 2,4” TFT COM 24d4H2N62XLC sunlig-
ht readable TFT in Blanview Technology

Ortus Technology - a very well known Japanese manufacturer of TFT
modules - is offering a wide roadmap of small and medium sized TFT’s from
6,1 cm (2.4") up to 16,5 (6,5") screen sizes. One key product is the 6,1 cm
(2,4") TFT COM24H2N62XLC, produced in Blanview technology. The module
is designed in a portrait mode with a QVGA resolution of 240 * 320 dots. A
lot of manufacturers have discontinued this size, so the Ortus TFT would be
a great alternative product. Ortus TFTs are designed for the industrial market
and a minimum life time of 5 years is guaranteed.

The optical performance, such as viewing angle (80/80/80/80) and contrast
ratio is brilliant due to the HAST technology (Hyper Amorphous Silicon TFT).
The LED life time of 50 k hours (half-life time) is an additional key feature of
the new series. The BLANVIEW technology has been developed for outdoor
use with direct sunlight where usual transmissive TFT's often failed in respect
of readability. With this technology Ortus provides an outstanding solution
for outdoor applications with bright ambient light. The new BLANVIEW LCD
achieves a pure white screen by optimizing color balance. The transmission
factor is about 30 % higher than conventional TFT's. BLANVIEW is perfect for
batterie driven, handheld applications.

Ref. N° 1106601
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Novedades Data Modul

DATA MODUL

DISPLAY AND EMBEDDED SOLUTIONS

szau‘;‘j

'CUSTOM DISPLAYS : -
Integracion adaptada de cualquier r_;_qgas_tﬂad

nejor solucion calidad/precio
perfectamente adaptables a su disefio

Data Modul Iberia S.L.
C/Adolfo Pérez Esquivel 3
Edificio Las Américas Il | Oficina 40

28230 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com
www.data-modul.com

55



Seminarios

Gran éxito del seminario *Nuevas

soluciones de medida de impedancia v
caracterizacion de dispositivos IV/CV?”
de Agilent Technologies

Agilent Technologies

www.agilent.com
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Agilent Technologies ha desarrollado
con gran éxito el seminario "Nuevas
Soluciones de Medida de Impedancia
y Caracterizacién de Dispositivos 1V/
CV", el seminario ha contado con la
asistencia de méas de 400 clientes en
las distintas Universidades y ciudades
donde se ha impartido durante el mes
de Octubre:

Centro de Estudios e Investigacio-
nes Técnicas de GuipUzcoa, Universi-
dad de Deusto en Bilbao, Universidad
de Oviedo, Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad Auténoma de
Madrid, Instituto de Microelectréni-
ca de Sevilla, Universidad de Cérdoba,
Universidad de Granada, Universidad
de Mdlaga, Universidad de Almeria,
Universidad de Zaragoza, Universidad
Auténoma de Barcelona, Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de
Castilla La Mancha en Ciudad Real vy la
Universidad de Vigo

El contenido del seminario se aleja
de los temas de radiofrecuencia y micro-
ondas a los que nos tiene acostumbra-
dos esta puntera empresa de Tecnologia
de Medida para mostrar que su amplio
abanico de soluciones tecnolégicas tam-
bién abarca los desafios de medida de

impedancia compleja, caracterizacién
de materiales y caracterizacion de dis-
positivos mediante el trazado de curvas
IVy CV.

El seminario fue impartido de
forma excelente por Adolfo del Solar,
Ingeniero de Aplicaciones de Agilent
Technologies especializado en estos
campos, quien ha presentado las dos
ponencias que lo componen: “Nuevas
soluciones de medida de impedancias
utilizando analizadores vectoriales de
redes” y “Fundamentos de medidas IV
y CV en caracterizacion de dispositivos,
desde nanotubos hasta células foto-
voltaicas”.

La primera parte del seminario,
se centro en la medida de impedancia
compleja en distintos dispositivos de-
mostrando nuevas técnicas que permi-
ten la medida precisa de impedancias
desde el rango de mili-ohmios hasta
varios mega-ohmios utilizando un ana-
lizador vectorial de redes, desde 5Hz
hasta 3GHz. El analizador que se em-
pled para realizar estas medidas es el
E5061B-3L5 de Agilent Technologies,
Unico analizador vectorial de redes que
combina la capacidad de realizar ana-
lisis de impedancia compleja, calculo

y simulacion de circuitos equivalentes,
con un completo andlisis de pardmetros
S desde 5Hz. Tras realizar un repaso de
los métodos de medida de impedancia
actuales incluyendo las ventajas y limi-
taciones de cada método, se detalld
como las nuevas técnicas de medida de
impedancia compleja permiten superar
la limitacion clésica de los analizadores
de redes en medidas de impedancia
distintas al entorno de 50 o 75 Ohmios,
pudiendo medir con gran precision ran-
gos de impedancia antes inimaginables
en un analizador de redes. Ademas, las
capacidades de analisis de impedancia
y simulacion de circuitos de la solucion
de medida presentada abren nuevos
horizontes y flexibilizan una herramienta
ya de por sf imprescindible en los labo-
ratorios de medida.

También se mostraron otras capaci-
dades de medida del analizador vectorial
de redes que gracias a sus puertos de
ganancia-fase flexibiliza y simplifica la
configuraciéon de medidas para aplica-
ciones desde PDN (Power Distribution
Network - Redes de Distribucién de
Potencia) hasta conversores DC-DC.

Para finalizar la primera ponencia,
Adolfo del Solar, present la solucion de
medida de propiedades dieléctricas en
materiales. De las multiples soluciones
de medida de propiedades dieléctricas
de materiales de Agilent Technologies, la
solucion presentada es compatible con
todos los analizadores vectoriales de re-
des de Agilent Technologies, incluyendo
a la familia FieldFox de analizadores de
mano. Esta solucién de medida se basa
en la utilizacion de un analizador vecto-
rial de redes para obtener la informacion
de permisividad y permeabilidad eléctri-
ca a partir del coeficiente de reflexion y
transmisién del material bajo prueba.

En la segunda parte del seminario,
se presentd el trazado de curvas [Vy CV
para caracterizar dispositivos de forma
eficiente y sencilla con la gran precisién y
calidad de medida que caracterizan a las
soluciones de medida de Agilent Tech-
nologies. En esta parte se han mostrado
los fundamentos de las SMU (Source
Monitoring Unit — Unidad de Monitori-
zacion y Fuente) y cdmo podemos utili-
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zarlas facilmente para la caracterizacion
IV de dispositivos, obteniendo la traza y
los datos con sélo un par de clicks, gra-
cias a la facilidad de manejo del software
de control gratuito de Agilent.

Las dos soluciones de medida pre-
sentadas, el B2900A (SMU de banco)
y el B1500A (SMU modular) tienen en
comun la gran calidad y precision de
medida y una facilidad de manejo que
sorprende en este tipo de instrumenta-
cién. Por su parte, el B2900A aparece
como una solucién flexible y fiable para
laboratorios que necesitan una herra-

mienta econémica de altas prestaciones
cuyo manejo pueda ser dominado en
pocos minutos, pudiendo hacer rapida-
mente desde trazados de curvas IV hasta
alimentacion y medida de dispositivos
con alta precision incluso en el rango
de femto-amperios.

Por otro lado, el Software EasyEX-
PERT de Agilent ha sido utilizado para
controlar la solucion modular B1500A.
Este software nos permite una flexibi-
lidad y potencia de medida sin igual,
permitiendo desde la realizacién de un
test de caracterizacion completo del

Seminarios

dispositivo incluyendo medidas IV y
CV pulsando sélo un par de botones,
hasta la elaboracion de una secuencia
de pruebas tan compleja como imagi-
nemos, poniendo a nuestra disposicion
una interfaz de usuario que ayuda y
facilita la configuracion del sistema,
convirtiendo a los usuarios en expertos
de manera rapida y sencilla.

La segunda ponencia se finalizd
con una demostracion de la unidad de
generacién de pulsos B1525A, en la
que se probé cdmo podemos valernos
de un osciloscopio de altas prestaciones
como el DSO9404A de Agilent para
verificar que la forma de onda que se
esta haciendo incidir sobre el dispositivo
bajo prueba es la deseada.

En definitiva, un seminario impres-
cindible para aquellos que estén intere-
sados en caracterizacion de dispositivos
y materiales mediante medida de impe-
dancia o trazado de curvas IVy CV. @

Para mas informacién sobre el semi-
nario o tener acceso a la informacion
y presentaciones del seminario puede
contactar con el Centro de Atencion
al Cliente de Agilent Technologies en
el teléfono 91 6313300 o si lo prefiere
por correo electrénico en contactcen-
ter_spain@agilent.com

Tiempo productivo en una caja.

Ponga fin a los costes de reparacion inesperados, al pape-
leo que ocupa mucho tiempo y al costoso equipamiento de
repuesto. Aproveche un servicio agil y prolongue su garantia
con un econoémico paquete de servicios. Esto son ventajas.
Esto es Agilent.
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Sistemas de Alimentacion

Consideraciones al especificar una
fuente de alimentacion DC

Articulo cedido por Adler Instrumentos

I

WWW. adler —instrumentos. €S
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Casi todos los sistemas de prueba auto-
maéticos dedicados a la comprobacion
de circuitos electrénicos, médulos o
equipos, requieren de una o varias fuen-
tes de alimentacion. Se puede tratar
de generar DC para simular la seccion
de potencia interna de alimentacion o
generar AC para simular la red general
de alimentacion de diferentes paises,
o0 buses de alimentaciéon 400Hz para
avionica.

En cualquier caso, es el equipo
bajo prueba quien determina los reque-
rimientos de alimentacion y la natura-
leza de la prueba la que determina los
margenes. Por ejemplo, algunas prue-
bas en automocién requieren rangos
hasta 27Vdc aunque la alimentacion
nominal del equipo bajo prueba sea
de 12Vdc.

En los siguientes parrafos se de-
tallan los pardmetros mas habituales a
considerar para seleccionar una fuente
de alimentacion, en funcién del equipo
bajo prueba y el tipo de prueba:

Rizado y ruido

Son tradicionalmente las primeras
especificaciones a considerar. Es impor-
tante, ya que nos obliga a elegir entre
fuentes lineales o conmutadas. Actual-
mente hay tres topologias a considerar:
Lineal, conmutada o hibrida.

Las fuentes lineales ofrecen bajos
niveles de rizado y ruido, y rapida res-
puesta a transitorios, sin embargo son
poco eficientes y han de disipar mucho
calor lo que las hace grandes y pesadas.
Por ello la mayoria de fuentes lineales
son de laboratorio o sobremesa. Existen
dos razones principales para conside-
rar la utilizacion de fuentes lineales.
Primera, cuando se trata de probar un
equipo de comunicaciones como una
radio de RF, teléfono mévil o un mddulo
demodulador de un sistema de radar.
Estos equipos tienen en comun unos
circuitos muy sensibles que trabajan
mejor con niveles de ruido minimos.
En otras palabras, para comprobar su
relacion sefal-ruido verdadera (S/N en
dB) debemos asegurar que la fuente de
alimentacion DC no afiade ruido paré-
sito al sistema. La segunda razén para

considerar una fuente lineal es cuando
la potencia requerida es baja.

Los mayores beneficios de las fuen-
tes conmutadas se dan en fuentes de
potencias elevadas. Si los valores de
rizado y ruido no son relevantes por
la naturaleza del equipo bajo prueba,
las fuentes conmutadas son mas ade-
cuadas por ofrecer mayor flexibilidad,
mayor potencia-eficiencia, menor coste
y menor tamano.

Respuesta a
transitorios

Consiste en la velocidad con que
una fuente de alimentacion es capaz
de adaptarse a cambios de impedan-
cia de carga, o en como responde la
fuente a cambios rapidos de demanda
de corriente. Al producirse cambios de
corriente significativos de forma rapi-
da, la tensién de salida tiende a variar
significativamente en un corto periodo
de tiempo. Inmediatamente el lazo de
control de tensién tratara de recuperar
el nivel de tensién programado o ajus-
tado. En las fuentes de alimentacion
programables existe un compromiso
entre el lazo de control de tension y el
filtro de salida. Un filtro amplio limitara
el rizadoy ruido, pero haré que la fuen-
te reaccione lentamente a transitorios.
Un lazo de control de tensién rapido
recuperara la salida a la tension de ajus-
te rapidamente, pero puede crear picos
de tensién muy altos que pueden llegar
a dafar el equipo bajo prueba.

Un ejempilo tipico se da en la com-
probacién de teléfonos moviles, donde
la fuente de alimentacion se utiliza para
simular la bateria interna. El comporta-
miento del teléfono durante las rafagas
de transmision produce transitorios de
corriente muy rapidos. Esto no es nin-
gun problema para la baterfa interna
pero si para la fuente de alimentacion
conmutada que trata de simularla. En
este caso, una fuente de alimentacion
lineal serfa una soluciéon mas adecua-
da. Un caso completamente diferente
se da en la comprobacién de relés y
fusibles. Un ejemplo son los utilizados
en automocion donde se requieren ele-
vados niveles de corriente hasta 30Vdc,
tipicamente 5kW o incluso 10kW de

potencia programable. En este caso
un rapido transitorio de salida podria
danar el relé o fusible bajo prueba. Un
truco practico para limitar transitorios
de salida consiste en instalar una pre-
carga en paralelo con la unidad bajo
prueba. Una simple carga resistiva de
bajo coste puede servir. Esto hard que
un porcentaje del transitorio de corrien-
te sea absorbido por la carga

Tiempos de subida y
caida de tension

Estos periodos de tiempo vienen
determinados por los tiempos de carga
y descarga de los condensadores de
filtro de salida de la fuente. En la ma-
yoria de los casos, el tiempo de subida
de tension es independiente del equipo
bajo prueba, siendo sélo dependiente
del circuito LCR interno. El tiempo de
subida es relativamente rdpido y sufi-
ciente en la mayoria de aplicaciones.
El problema viene dado en los tiempos
de caida de tensién, que dependen
no solo del circuito LCR interno, sino
también del equipo bajo prueba. En
estos casos, si la corriente demandada
es baja comparada con la capacidad de
corriente de la fuente, serédn necesarios
algunos segundos hasta que la energia
almacenada fluya a través del equipo
bajo prueba. Por ello, en la mayoria
de aplicaciones el tiempo de caida de
tension a la salida de la fuente seré dos
o tres veces mas lento que el tiempo de
subida de tension.

Un consejo para mejorar los tiem-
pos de subida y caida consiste en uti-
lizar una fuente de alimentacion de
mayor rango de tensién de salida. En
el caso de automocion, donde se usan
tipicamente rangos de 0 a 30Vdc, sera
conveniente elegir fuentes de 0-60Vdc
(aunque se vayan a utilizar sélo hasta
30Vdc). La capacitancia del condensa-
dor de salida de una fuente de 0-60Vdc
ha de ser mucho menor que la de una
fuente de 0-30Vdc, por lo que el tiempo
de subida de 0 a 30Vdc sera el mismo
que el de 0 a 60Vdc. Esto hace que
el tiempo de subida de tension desde
0 a 30Vdc en la unidad de 0-60Vdc
sea el doble de rapido. Para mejorar
el tiempo de caida de tensién, utilizar
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una pre-carga en paralelo y asegurarse
de que la corriente demandada por el
equipo bajo prueba y la pre-carga sea
al menos del 65% de la capacidad de
corriente de la fuente.

Los tiempos de subida de corrien-
te pueden mejorarse utilizando como
modulador de corriente una carga
electrénica en serie con la fuente. Esta
combinacién llega a conseguir tiempos
de subida de hasta 6000A/ms.

Regulacién de carga

Significa un cambio de tension
permanente respecto a la tension de
ajuste debido a cambios continuos de
demanda de corriente de salida desde el
equipo bajo prueba. Normalmente este
efecto es pequefio (del orden de 0,01%
de la tension de ajuste). Sélo cuando la
impedancia interna de la fuente es re-
lativamente alta, la regulacién de carga
aparece como un factor no deseado.

Regulacién de linea

Un requerimiento actual es la en-
trada de alimentacién universal, que
haga que la fuente sea utilizable en
distintos paises. A menudo la entrada
de AC no es estable. La regulacién de
linea especifica el porcentaje de fluctua-
cion de la salida de DC en funcién de la
fluctuacién de la AC de entrada.

Estabilidad

Especifica la deriva de la salida de
tensién y corriente a largo plazo. Enla
practica el usuario necesita conocer la
repetitividad de programacion de su
fuente de alimentacién, asegurandose
de que la fuente vuelve a ajustarse con
precisiéon a los valores requeridos tras
periodos de ajuste en distintos valores.

Operacion en paralelo

Utilizada para conseguir mayores
corrientes de salida. Las fuentes pro-
gramables del grupo Ametek (Soren-
sen — antes Xantrex -, Argantix, Elgar,
California Instruments) dedican un bus
de control especifico que permite la
configuracién automatica, identificando
la unidad maestra y esclavas. En algu-
nos casos, donde cabe esperar rapidos
transitorios de corriente, es recomen-
dable utilizar diodos de bloqueo en
la polaridad positiva de la salida de
la fuente para proteger las fuentes.
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En conexiones en paralelo se pueden
utilizar fuentes de distintos rangos de
corriente, pero el rango de tensién debe
ser idéntico.

Operacion en serie

Consiste en la simple conexién del
terminal positivo de una unidad con el
negativo de la siguiente en multiples
unidades, para sumar la tensién en la
salida. Existe alguna limitacién como
la especificacion de aislamiento. Cada
fuente de alimentacién cuenta con dis-
tinta especificacion de aislamiento del
negativo y positivo respecto al chasis.
Las fuentes programables Ametek, per-
miten conexién multiple en serie hasta
600Vdc 6 hasta 1200Vdc cuando el
comun se conecta al chasis.

Programacion digital

En general se consiguen valores
de tension mas precisos utilizando in-
terfaces digitales de alta resolucién. Las
fuentes programables Ametek ofrecen
control RS-232, RS-485, USB, GPIB y
Ethernet, que permiten programacién
con una resolucién de hasta 16 bity
comandos compatibles SCPI.

Programacion analdgica

La mayoria de fuentes Ametek
ofrecen control analégico (aislado y
no aislado de serie) que permite ajus-
tar tension y corriente de salida y pro-
teccién de sobretensién. Un ejemplo
seria el control de la fuente a través
de un PLC & un termistor. También in-
cluye monitorizacién de los valores de

tensién/ corriente y lineas de control
para habilitar/deshabilitar la salida. Es
importante que el ancho de banda del
interfaz de control analdgico sea mas
rapido que los tiempos de subida/caida
de la fuente.

Lineas de sensado

Las lineas de sensado miden la
tension a la entrada del equipo bajo
prueba de forma que la tension se
ajusta en ese punto, compensando la
caida de tension en los cables desde
la fuente en niveles de hasta un 10%.
Cuando las lineas de sensado se co-
nectan directamente a la salida de la
fuente se denomina sensado local.

Conclusién

Para seleccionar una FA. se deben
tener en cuenta diversas consideracio-
nes, desde especificaciones fundamen-
tales a factor de forma, control, etc. Lo
mas importante es especificar la fuente
desde las necesidades de la aplicacion y
desde el punto de vista del equipo bajo
prueba, considerando los margenes de
las pruebas a realizar.Adler Instrumen-
tos, empresa de dedicada al asesora-
miento y suministro de instrumentacion
electrénica, amplia de forma significa-
tiva su division de fuentes de alimenta-
cion con las fusiones y adquisiciones del
grupo AMETEK Programmable Powver,
actualmente constituido por las marcas
Sorensen , Argantix, Elgar y California
Instruments, lo que permite a Adler
Instrumentos ofrecer la mas amplia
seleccién de fuentes de alimentacion
ACy DC del mercado actual. @
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Control de Fiabilidad en los SAls

Alimentacion de reserva fiable: compro-
bacion de un SAI con el analizador de
calidad eléctrica Fluke 435

Articulo cedido por Fluke

FLLIKE,

www.fluke.es/4ch

Figura 1. Diagrama clé-
sico de una combinacién
de generador de reserva
y SAI

Figura 2. Secuencia de
pruebas de carga desequi-

librada.
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Ningln proveedor de suministro eléc-
trico del mundo puede garantizar un
suministro que no presente variaciones
de tensién y frecuencia. La posibilidad
de que se produzcan fallos en las insta-
laciones de los usuarios o en el sistema
publico de distribucion sigue siendo
innegable e impredecible.

biar de forma manual al sistema de
reserva con antelacion.

Enla figura 1, se muestra un sis-
tema de suministro de emergencia
tipico para instalaciones criticas.

Para contribuir a que los siste-
mas de suministro de emergencia
funcionen como se espera, realice
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Puesto que las instalaciones in-
formaticas o de tecnologia de la
informacién (Tl) son especialmente
sensibles a las fluctuaciones y a las
distorsiones de la alimentacién eléc-
trica, normalmente cuentan con un
sistema de alimentacién ininterrum-
pida (SAI) para compensar dichas
fluctuaciones. Algunas instalaciones
incluyen incluso un segundo SAI que
recibe el suministro de un cuadro di-
ferente, ademas de un generador de
reserva que se puede configurar de
forma que arranque automaticamen-
te tres minutos después de detectar
una interrupcién en el suministro de
alimentacién. Si el riesgo por el mal
tiempo u otras circunstancias locales
es lo suficientemente importante,
algunas instalaciones pueden cam-

las siguientes pruebas durante la ins-
talacion y, de forma periddica (cada
mes o trimestre, en funcion de los
acuerdos contractuales), después de
gue se ponga en servicio el sistema.

Las pruebas durante la fase de
instalacion se dividen en dos eta-
pas:

1. Etapa de preinstalacion: prue-
ba anterior a la conexién de las car-
gas criticas.

2. Etapa combinada: conecte las
cargas criticas y realice las pruebas
mientras activa y desactiva el gene-
rador de reserva.

Preinstalacion

1. Pruebas de alarma y de funciona-
miento del SAI

Proposito: comprobar el funcio-
namiento del SAI, la visualizacién de
los indicadores LED y los mensajes
de alarma.

2. Pruebas de las especificaciones
del SAI

Propdsito: comprobar y medir las
especificaciones del SAI. (Nota: se ne-
cesitan dos analizadores Fluke 435).

Procedimiento: registre la ten-
sion, la corriente, la potencia real, la
potencia aparente, el factor de po-
tencia y la distorsion armonica total
(THD) de la tensién y la corriente tan-
to en la entrada como en la salida.

Varfe la carga desde el 0% al
100% en incrementos del 25% para
realizar pruebas con carga equilibrada.
Para una prueba con carga desequili-
brada, siga esta matriz de carga

Secuencia Fase 1 Fase 2 Fase 3
1 100% 100% 0%
2 0% 0% 100%
3 mmg. 50% 100%
4 50% 100% S50%

3. Prueba de envejecimiento del SAI

Prop6sito: comprobar que el SAI
puede funcionar con la carga nomi-
nal en condiciones de temperatura
ambiente.

Procedimiento: cargue el SAl con
la carga nominal y déjelo funcionar
entre 8 y 24 horas en funcién de los
requisitos contractuales
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4. Prueba de la respuesta transitoria
del SAl ante una conexién de un es-
calon de carga y una transferencia
de by-pass

Proposito: analizar la respuesta
transitoria del SAI.

Procedimiento: mida la respuesta
transitoria del SAI para:
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Carriente y tension de salida del SAI: fase 3
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1) Pasos de carga del 0% al
100% y al 0%

2) Pasos de carga del 0% al 50%
y al 0%

3) Pasos de carga del 50% al
100% y al 50%

4) SAl en funcionamiento con
pérdida de alimentacién

En el ejemplo que se ilustra en
la figura 4, la forma de onda de ten-
sion trifasica casi no varié, a pesar
del cambio del 100% en la corriente
de carga.

5. Prueba de arranque y parada del
SAI

Propdsito: comprobar que el fun-
cionamiento es el correcto al arrancar
y parar el SAl a plena carga.

Procedimiento: con el SAI ali-
mentando una carga del 50% y del
100%, arranque y pare el inversor.
Registre los transitorios, la tensién
de carga, la corriente de carga, la
corriente en la entrada principal y la
corriente en la entrada auxiliar.

6. Prueba de descarga de la bateria
del SAl a plena carga

Propdsito: comprobar que el
funcionamiento del SAl es el correc-
to durante 15 minutos con carga
total simulando un fallo en el su-
ministro.

Procedimiento: mida los elemen-
tos de la baterfa antes y después de la
descarga con un sistema de control
de la bateria.

7. Prueba de pérdida y retorno de la
red de suministro del SAI

Proposito: comprobar que el fun-
cionamiento es el correcto durante la
pérdida y el retorno del suministro.

Procedimiento: utilice el mddulo
con una carga normal y conecte y
desconecte la entrada de suministro
principal del SAI.

Registre los transitorios, la ten-
sién de carga, la corriente de carga y
la corriente del suministro principal.

8. Prueba de desconexién y reco-
nexién del sistema de baterias del
SAI

Propdsito: comprobar que el fun-
cionamiento es el correcto durante la
desconexiéon y reconexion del sumi-
nistro de las baterias del SAI.

Control de Fiabilidad en los SAls

Procedimiento: trabaje con el
sistema a carga normal y conecte y
desconecte el interruptor de la bate-
ria del SAl. Registre los transitorios,
la tension de carga, la corriente de
carga y la corriente del suministro
principal.

9. Prueba de transferencia de carga
del by-pass estatico del SAI

Propdsito: comprobar que el fun-
cionamiento es el correcto durante la
transferencia de carga.

IS-‘ IIII-m B =

v

Corriente de derivacion y tensién de salida del SAI:
fase roja

Corriente de derivacion y tensicn de salida del SAI:
fase amarilla
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III'Q_

Corriente de derivacion y tension de salida del SAI:
fase azul

Procedimiento: con el SAI ali-
mentando una carga normal pare
el inversor para transferir la carga al
bypass estatico. Realice la operacién
inversa, arranque el inversor y espere
a que se produzca la transferen-
cia automatica de la carga desde el
bypass al inversor del SAI.

Registre la tensién de carga, la
corriente de carga y la corriente en
el bypass.

Figura 3. Registros de
la prueba de envejeci-

miento.

Figura 5. Prucba de pasos

de carga.

Figura 4. Prueba de pasos
de carga del SAI con

resultados correctos.
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10. Prueba de transferencia de carga
utilizando el by-pass manual del SAI
y retorno a inversor

Proposito: comprobar el correcto
funcionamiento del bypass manual.

Procedimiento: transfiera la car-
ga a la red auxiliar utilizando el by-
pass manual y de vuelta al inversor
del SAIl. Registre la tension de carga
y la corriente de carga.

Prueba combinada

Conecte las cargas criticas y el ge-
nerador de reserva y repita las mismas
pruebas en condiciones de carga del 0%
y el 100%. Controle la transferencia en-
tre el suministro de alimentacion, el SAly
el generador de reserva para asegurarse
de que los transitorios y la distorsion de
la forma de onda se mantienen dentro
de los limites aceptables.

Prueba de
mantenimiento

Lleve a cabo pruebas de
mantenimiento periédicas (cada
mes) a lo largo de la vida util del sis-
tema de suministro de emergencia.
Siga el procedimiento de la prueba
combinada para todos los elemen-
tos a excepcién del generador de
reserva, que sélo debe probarse una
vez al ano.

Conclusién

Al poner en marcha y mante-
ner un sistema de suministro de
emergencia, son necesarias nume-
rosas pruebas.

Se deben registrar a la vez gran
numero de parametros (la corriente
y la tension trifasicas, la potencia, el

factor de potencia, los armoénicos y
los transitorios) durante entre 8 y
24 horas, ademés de documentarse
en un informe. Utilice un analizador
de calidad eléctrica con funciones
de generacion de informes y re-
gistro de datos, como el Fluke 435
que utilizan el equipo de proyectos
(responsable de la evaluacion de la
planta y la instalaciéon) y el equipo
de servicio (mantenimiento postven-
ta) en este ejemplo.

Fluke aprecia todas las contribu-
ciones realizadas en esta nota de
aplicaciéon por parte de la direccion
y el personal de MGE Asia Pte Ltd,
un fabricante lider a nivel mundial
de SAI.

Estas son las pruebas tipicas
realizadas por MGE durante las ta-
reas de instalacion, puesta en mar-
cha y mantenimiento.

Nuevo

El osciloscopio de mano mas potente del

mercado

e Cuatro canales de entrada independientes y aislados, categoria de seguridad

CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

e Comprobaciones simultaneas de sefiales de entrada y salida de potencia y control
e Seleccione el ancho de banda: 100 MHz o 200 MHz
e Alta velocidad de muestreo: hasta 2.5 GS/s con resolucion de hasta 400 ps

i
i

Multiplique su §
potenciade f™
diagnoéstico

e Gran profundidad de memoria: captura de formas de onda de 10.000 muestras
por canal

e Puertos USB aislados para establecer conexiones con dispositivos de memoria o
un PC

¢ Baterias de idn-litio de alto rendimiento hasta siete horas estandar

Mas informacion: Scopemeter Serie 190 II
www.fluke.es/4ch

©2010 Fluke Corporation. Las especificaciones estan sujetas a modificacion sin previo aviso.

Fluke. Manteniendo su mundo

FLUKE -

en marcha.”
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Sistemas Embebidos

Como analizar los sistemas embebidos

con osciloscopios de senales mixtas
(MSQ0O)

Articulo cedido por Rohde&Schwarz Espaia

ROHDE & SCHWARZ

www.rohde-schwarz.com

Por el Doctor Wolfgang

Herbordt, Project mana-
gement and oscillosco-

pe-Rohde&Schwarz.

Figura 1. Osciloscopio
R&S RTO con opcién
integrada de senales

mixtas, R&S RTO-B1
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Hoy en dia los sistemas embebidos
se vuelven cada vez mas complejos
a medida que abarcan cada vez mas
tareas. Asi mismo, tanto la variedad
como el numero de interfaces entre
los componentes digitales y analégi-
cos aumentan. Un unico disefio pue-
de llegar a usar sefales de 1 bit, buses
de datos paralelos y en serie con reloj
y sin reloj, formatos de transmision
estandarizados o exclusivos y una
amplia variedad de velocidades de
datos.

Cualquiera que desee poder ma-
nejar esta creciente complejidad ne-
cesita analizar todas estas interfaces
en distintos niveles de abstraccién.
Esto suele requerir configuraciones
de medida complejas que incluyen
multiples instrumentos, cada uno
operado de una forma diferente. Las
formas de onda se analizan con un
osciloscopio, las sefales digitales con
un analizador l6gico y los protocolos
de transmisién con un analizador de
protocolos.

En el pasado, el osciloscopio
se empleaba principalmente para
visualizar la tensién eléctrica en el
tiempo. Hoy en dia se ha convertido
en un instrumento de medida uni-
versal. En su nueva configuracion
como osciloscopio de sefiales mixtas,
ademas de los canales analégicos,
ofrece canales digitales para analizar
los estados digitales y los detalles de
protocolo. Como consecuencia, los
usuarios pueden analizar los circuitos
en los distintos niveles de abstrac-
cion con un solo equipo y una sola
interfaz de usuario. Esto convierte
los osciloscopios de sefales mixtas
en una herramienta Util sobre todo
en el desarrollo de hardware para
analizar la integridad de la sefal y en
el desarrollo de software para analizar
el contenido de las sefales.

Este articulo investiga el amplio
abanico de funciones de un oscilos-
copio de sefiales mixtas y cémo éstas
se emplean tomando como ejemplo
la familia de osciloscopios RTO de Ro-
hde & Schwarz con opcién de sefiales
mixtas R&S RTO-B1.

Principio bifasico:

adquisicidn y /
analisis

El funciona-
miento de un osciloscopio digital pue-
de dividirse en dos fases secuenciales, la
fase de adquisicién seguida por la fase
de andlisis. Durante la fase de adqui-
sicion, las senales de medida

registradas son almacenadas
en una memoria de datos. La

fase de adquisicién se caracteriza ~ S%8

por la frecuencia de muestreo, la ca-
pacidad de adquisicion y las opciones
de trigger (disparo).

Durante la fase de andlisis, las for-
mas de onda adquiridas son analizadas
y enviadas al interfaz del usuario, como
por ejemplo, la pantalla del equipo o
los archivos. Entre las funciones de ana-
lisis de datos de un osciloscopio digital
se encuentran las funciones de Zoom,
Test, Cursor, funciones Mateméticas
y de BUsqueda. Los osciloscopios de
sefales mixtas emplean este principio
bifasico tanto para los canales analégi-
cos como digitales. El equipo tiene que
seguir funcionando como osciloscopio
convencional e integrar la funcionalidad
de los canales analdgicos y digitales. La
cantidad de canales y la amplitud del
rango de opciones de configuracion
crean la necesidad de disponer de un
interfaz de usuario claro y sencillo.

Con su estructura plana de ment y
diagramas de flujo de sefial, el R&S RTO,

junto con
la opcidn

de senales mix-

tas, es  muy facil e intuitivo de
manejar. Los menus operativos

son transparentes mientras las ventanas
de medida permanecen visibles. Como
resultado, cualquier cambio de configu-
racion que pueda afectar a las formas
de onda, aparece de inmediato. Para
una mayor claridad, las formas de onda
pueden ser agrupadas en la misma pan-
talla en ventanas independientes.

Sincronizacion de
tiempo

Los canales analdgicos y digitales
son adquiridos de forma sincroni-
zada para que las formas de onda
analdgicas, las sefales digitales y los
protocolos puedan ser correlados en
tiempo y puedan ser analizados en
un Unico punto.
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Es necesaria una compensacion
del retardo entre los canales analégi-
cos y digitales para la adquisicion sin-
cronizada de la sefal. Con la opcién
de senales mixtas, esta compensacion
del retardo tiene lugar entre la caja
de la sonda de los canales digitales y
los conectores analégicos de la sonda
dentro del equipo. Siempre que el
retardo entre las sondas analdgicas y
las puntas de las sondas en los cana-
les digitales no sea relevante para el
usuario, no se necesitaran configura-
ciones adicionales.

Resolucién de tiempo
v ciclo de adquisicion

Tanto para los canales analégicos
como digitales es preferible una alta
resolucién de tiempo ya que, de esa
forma, los eventos que se produ-
cen en las sefales digitales se ana-
lizan con un alto nivel de precision
temporal y es posible detectar con
fiabilidad hasta los glitches mas pe-
quenos. Incluso cuando se emplean
los canales digitales como fuente
de disparo, es posible determinar el
tiempo de disparo con un alto nivel
de precisién, garantizando un jitter
minimo de la forma de onda durante
la visualizacion.

La opcién de sefales mixtas
R&S RTO-B1 ofrece una frecuencia
de muestreo de 5 Gmuestras/s para
los 16 canales digitales, comparado
con las 10 Gmuestras/s de los cana-
les analdgicos. El resultado es una
resolucién de tiempo de 200 ps para
los canales digitales. Esta resolucion
de tiempo para toda la capacidad
de adquisiciéon de 200 Mmuestras
no es algo habitual en esta clase de
instrumentos. Incluso los eventos que
se producen mucho tiempo después
del disparo aparecen visualizados con
un alto nivel de precisién temporal. La
memoria de datos para la opcién de
sefales mixtas es independiente de la
unidad base. La capacidad de adquisi-
cion de 200 Mmuestras no se ve, asi,
afectada por el nimero de canales
analdgico y digitales empleados.

Si la resolucion de tiempo en los
canales analdgicos excede la de los
canales digitales, como en el caso
en el que la velocidad de muestreo
alcanza los 10 Gmuestras/s o durante
la interpolacién, se emplea la inter-
polacién sample & hold para ajustar
los canales digitales a la velocidad de
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muestreo de los canales analdgicos.
De esa forma se garantiza el analisis
conjunto de las formas de onda ana-
l6gicas y de las sefales digitales.

La capacidad de adquisicién
méxima de 200 Mmuestras por ca-
nal digital es apta para adquirir largas
secuencias de datos desde los buses
en serie en muchas aplicaciones. Una
tasa de bit de 400 Mbps y una fre-
cuencia de muestreo de 5 Gmuestras/
s, por ejemplo, resultard en una capa-
cidad de adquisicion de 16 Mbit.

La capacidad de almacenamien-
to puede ser empleada tanto para
adquirir largas secuencias de datos
como una amplio nimero de formas
de onda secuenciales.

Opciones de disparo

A menudo, para los canales digi-
tales, existen varios tipos de triggers
para los que es suficiente un Unico
umbral de amplitud (p.e. el umbral
para la transicién légica). La opcion
de sefiales mixtas R&S RTO-B1 incluye
varios tipos de triggers tales como
Edge, Width, Timeout, Pattern, State,
Data-to-Clock y Serial Pattern con
funcionalidad Holdoff, Time, Eventy
Random Time. Las fuentes de Trigger
son canales digitales independientes,
sefales bus o cualquier combinacién
l6gica de todos los canales digitales
que emplean operadores l6gicos tales
como AND, ORy XOR. Todas las sefia-
les que el usuario puede seleccionar
como fuente de trigger, en particu-
lar los canales digitales combinados
de forma ldgica, estan disponibles
para visualizacion durante la fase de
analisis.

Alta velocidad de
medida

Uno de los principales desafios
en el disefio de un osciloscopio di-
gital es la reduccion de los “tiempos
ciegos”. Se trata del tiempo en el que
no se produce ninguna adquisicion
de datos y en el que no se detectan
eventos potencialmente importantes.
¢Cémo es posible reducir los tiempos
ciegos para que los eventos puedan
ser detectados rapidamente?

El tiempo ciego se reduce optimi-
zando la fase de analisis. El oscilosco-
pio RS& RTO integra un ASIC (appli-
cation-specific integrated circuit) en
el que la adquisicion y el andlisis de
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datos se producen de forma simulta-
nea. El resultado es una velocidad del
equipo de hasta 1 millén de formas
de onda por segundo.

Con la opcion de senales mixtas,
los canales digitales también estan
bien integrados. El procesamien-
to de la sefal se realizar dentro de
una Unica FPGA (field programmable
gate array) en todo el proceso desde
la adquisicién y disparo hasta la vi-
sualizacion, funciones de cursores y
medidas. El andlisis se lleva a cabo
en paralelo para todos los 16 canales.
Todo esto a una velocidad de hasta
200 000 formas de onda visualizadas
por segundo. La velocidad méxima es
independiente del nimero de canales
analdgicos y digitales analizados.

Visualizacion basada
en la senal

Cada 30 ms se toma una ima-
gen para ajustar la percepcién visual.
Cada dos imagenes, el osciloscopio
R&S RTO sobrepone las formas de
onda de los canales analdgicos para
poder visualizar todas las formas de
onda en pantalla. La opcién de se-
fales mixtas emplea este método de
visualizacion también para los canales
digitales.

Las sefales binarias de todas las
adquisiciones realizadas entre dos
imagenes quedan superpuestas. A
una velocidad de adquisicion de 200
000 formas de onda por segundo,
las 6000 formas de onda adquiridas
aparecen en pantalla a la vez. Esto
ofrece al usuario una vision general
de la frecuencia de los estados bina-
rios y de las transiciones de estado en
el periodo de tiempo visualizado. El
usuario puede, asi, usar las funciones

Figura 2. Visualizacién

de todas las formas de

onda adquiridas con una

frecuencia de eventos a

una velocidad de adqui-
sicién de 200 000 formas

de onda/s
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Figura 3. Visualizacién
de una sefal bus paralela
en F()l'n]a[() ({C f‘()rn}ﬂ dC

onda analdgica.

Figura 4. Medidas y
funciones de cursor en

los canales digitales.

Diagrami: 00,01,02,03,Far. busl

de busqueda para recuperar cualquier
forma de onda de la memoria y ana-
lizarla en mas detalle.

Las sefales bus, sin embargo, no
son superpuestas porque incluyen
contenido de datos de multiples se-
fAales binarias combinadas. Para poder
obtener un andlisis claro de las sefales
bus, el usuario puede adaptar el for-
mato de la pantalla al del bus. Es ne-
cesario distinguir entre buses de datos
con reloj y sin reloj. Con los buses de
datos sin reloj, se determina el estado
l6gico en cada muestra. Con los buses
de datos con reloj, el estado I6gico se
determina soélo para flancos validos de
reloj. La visualizacion es en formato
bus, tabla o en forma de onda analé-
gica en formato binario, hexadecimal,
decimal y fraccion numérica.
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Analisis de Senal

Factores relevantes para el ana-
lisis efectivo y eficiente de las formas
de onda son el nimero y la calidad
de las funciones de analisis de las que
dispone el osciloscopio. En particular,
las medidas de amplitud y tiempo, in-
cluyendo su analisis estadistico, fun-
ciones matematicas y de cursores. En
los canales digitales sélo se emplean
las medidas de tiempo y los andlisis
estadisticos asociados. Las funciones
matemaéticas quedan reducidas a las
operaciones légicas para las sefales
binarias.

La opcién de sefales mixtas ofre-
ce una amplia seleccién de medidas
de tiempo y de su analisis estadisti-
co. La sefal matematica puede ser
cualquier combinacion légica de los
16 canales digitales.
También se emplea
como sefal sobre la
que se realizan las
— funciones de medi-
o da. Las funciones de
cursores pueden em-
plearse en sefales bi-
narias, en sefales bus
y en senales digitales
l6gicas combinadas.

Una vision
del Mercado

Hoy en dia, los
osciloscopios de se-
Aales mixtas amplian
las funciones basicas
de un osciloscopio

para incluir elementos de anélisis 16-
gico y de protocolos. Los usuarios
consiguen una configuracién de me-
dida simplificada, un funcionamiento
homogéneo y una visualizacion de
formas de onda analdgicas, sefia-
les digitales y detalles de protocolo
con un Unico instrumento. Esto le
permite al usuario centrarse mas ra-
pidamente en el andlisis del circuito.
Los fabricantes de hardware usan los
osciloscopios de sefales mixtas para
analizar la integridad de la senal,
mientras los fabricantes de. software
los usan para analizar los contenidos
de la sefal.

Los osciloscopios de sefales mix-
tas estaran siempre a la altura de la
creciente complejidad de los circuitos
analdgicos y digitales futuros. El an-
cho de banda del canal digital seguira
creciendo, permitiendo a los usuarios
analizar interfaces con velocidades de
datos cada vez mayores. Se afadira
la funcionalidad de anélisis l6gica y
de protocolos y crecera el nimero de
funciones de medida y opciones de
analisis. Sin embargo, independien-
temente de los avances registrados,
el foco de atencion sera siempre el
manejo sencillo e intuitivo.

La nueva opcidn de
senales mixtas

Ademas de los canales analdgicos
de los que dispone la unidad base, es
posible introducir una opcién de sefia-
les mixtas en el osciloscopio R&S RTO
para ofrecer 16 canales digitales. Es-
tos estan sujetos a un muestreo de
5 Gmuestras/s con un tiempo de reso-
lucién de 200 ps. A una frecuencia de
muestreo de 5 Gmuestras/s, la capa-
cidad de almacenamiento es de 200
Mmuestras. En caso contrario seria de
100 Mmuestras por canal digital. La
méxima frecuencia de entrada es de
400 MHz a una desviacién minima de
la sefal de 500 mV. En funcionamiento
normal, se adquieren hasta 200.000
formas de onda visualizadas por segun-
do en los canales analogicos y digitales.
Los 16 canales digitales estan divididos
entre dos sondas, cada una con hasta
8 canales digitales. La impedancia de
entrada de las sondas es de 100 k 4
pF. Los umbrales pueden establecerse
en el rango de =8V a intervalos de 25
mV. La histéresis se puede configurar
en tres diferentes niveles para eliminar

la influencia del ruido. @
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LabVVIEW 2011
Acelera la Productividad

Por Shelley Gretlein
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Articulo cedido por
National Instruments

Figura 1. Usted puede
aplicar la misma se-
cuencia de operaciones
Abrir— Configura—
Leer/Escribir— —
Cerrar, a virtualmente
cualquier dispositivo de
adquisicién basado en
PC en LabVIEW.
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Seamos realistas — incluso nosotros
en National Instruments sabemos que
usted no esta leyendo este articulo,
viendo un seminario Web, o apren-
diendo sobre NI LabVIEW simple-
mente porque ama la programacion
gréfica o los cables de colores. Lo més
sequro es que tiene un trabajo que
realizar y est3 evaluando si utilizar los
productos de NI pueden hacerlo mas
productivo que las herramientas que
tiene ahora.

Considere un sistema de inge-
nierfa y cientifico. Ya sea que esté
disefando un sistema de monitori-
zacion de temperatura o elaborando
un procedimiento de test, su sistema
requiere ciertos elementos. Necesi-
ta conectarlo facilmente a sus E/S
(entradas/salidas), ya sea que las E/S
vengan de NI o de un fabricante de
instrumentacioén tradicional, o tal vez
es un disefio personalizado que usted
cred, o cuenta con una combinacion
de estas opciones. Usted desea co-
municar todo su hardware, agregar
analisis personalizado o légica, di-
sefiar una interfaz para que alguien
mas pueda ejecutar el programa, y
determinar dénde se debe ejecutar
el cédigo. Cada una de estas tareas
individualmente suenan muy faciles,
pero usted desea un entorno donde
pueda combinar todos estos pasos
en un sistema completo que coordine
el proceso de disefio, simplifique el
mantenimiento, y reduzca el coste
total.

Este es el valor inherente de La-
bVIEW: usted serd mas productivo.
Puede integrar E/S, analizar datos,
disefar una interfaz de usuario, y
descargar a un procesador embebido
o FPGA todo dentro del mismo entor-
no. LabVIEW le ayuda a realizar mas
trabajo que antes, hace su trabajo
més facil, y mas barato. Cada ver-
sion de LabVIEW busca incrementar
el nivel de productividad que usted
puede lograr, y LabVIEW 2011 no es
la excepciodn. Si usted es un ingeniero
considerando LabVIEW para su proxi-

mo proyecto, la caracteristica mas
importante de LabVIEW 2011 es la
habilidad de inspirarlo a innovar con
confianza a través de la integracion
del hardware, mayor productividad, y
un ecosistema de apoyo de LabVIEW.
Ya sea a través de nuevo hardware,
caracteristicas, o soluciones para pro-
blemas que la comunidad de usuarios
reporta, los siguientes tres elementos
representan los beneficios de utilizar
LabVIEW.

Aproveche la
Integracién Mejorada
con Hardware vy
Compatibilidad con
Terceros

Durante 25 afos, LabVIEW ha ser-
vido a los mercados de adquisicion de
datos y control de instrumentos al pro-
porcionar compatibilidad transparente
e integracion con hardware basado en
PC e instrumentacién de sobremesa
de cualquier fabricante. El aumento
en la popularidad de los procesadores
multintcleo y FPGAs llevé a LabVIEW
al campo de los programadores de sis-
temas embebidos, tester automaticos,
e institutos lideres de investigacion.
Con su historia de ofrecer integraciéon
de hardware sin precedentes y amplia
compatibilidad con multiples métodos
de programacién y herramientas de
ingenieria, LabVIEW es el Unico soft-
ware que usted necesita para disenar
e implantar cualquier aplicacion de
prueba o embebida.

La mayoria de las aplicaciones
de ingenieria requieren integracion
de hardware. De manera tradicional,
trabajar con hardware requiere un

voluminoso manual de programacién
combinado con llamadas de bajo nivel
a DLLs proporcionados por el fabri-
cante, o un software de aplicacion
propietario que funciona Unicamente
con dicho hardware. Mientras que
este software propietario es suficiente
para simplemente “utilizar el hard-
ware,” integrarlo en un sistema con
hardware de otros fabricantes puede
ser dificil.

Con LabVIEW, la misma arqui-
tectura de programacion aplica a la
integracién de cualquier hardware.
La secuencia de operaciones: Abrir—
Configurar—Leer/Escribir— Cerrar; vis-
ta en la Figura 1 aplica virtualmente a
cualquier dispositivo de adquisicion
basado en PC. Aprender a programar
su hardware de adquisicion USB sig-
nifica que también puede programar
el multimetro digital que compro la
semana pasada o el modulo PXI que
comprara mafana. Los controladores
de hardware para LabVIEW instalan
funciones en la Paletas de Funciones y
frecuentemente incluyen ejemplos de
aplicacion utilizando los mismos Vs
del controlador. Cuando no se cuen-
ta con el controlador, el entorno de
LabVIEW proporciona herramientas
tales como el Instrument Driver Finder
para encontrar, descargar, e instalar los
controladores desde la Web.

Cuando esta disefiando e imple-
mentando sistemas, la integracion de
hardware va mas alld de la platafor-
ma de adquisicién de datos — incluye
el hardware de ejecucién al cual se
descarga el cddigo. El hardware en
el que se va a ejecutar el codigo son
representados dentro de un proyecto
de LabVIEW, eliminando la necesidad
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de conversiones extraias de codigo y
portabilidad hacia plataforma alternas.
Al seleccionar el hardware de ejecucion
dentro de LabVIEW también cambia el
contexto del entorno de desarrollo de
LabVIEW, limitando las funciones en
las paletas a aquellas compatibles con
el hardware. Descargar el codigo en el
hardware es tan simple como hacer clic
en el boton de Run. El compilador de
LabVIEW trabaja tras bambalinas para
compilar su codigo para el lenguaje
apropiado del hardware seleccionado.

Amplia Compatibilidad

Cualquier software para disefo de
sistemas deberia proporcionar puntos
de integracién con otro software. Ya
sea alrededor de multiples sistemas
operativos, otras herramientas de de-
sarrollo, o herramientas comunes de
ingenierfa de software, LabVIEW ofre-
ce la compatibilidad amplia necesaria
para integrar otro software. Mientas
que G es el lenguaje gréfico nativo
al entorno, LabVIEW es compatible
con varios modelos de programacion.
Con LabVIEW, usted puede maximizar
la reutilizacién de cédigo al importar
cédigo de ANSI C, nlcleos de IP exis-
tentes en VHDL o Xilinx, sus archivos
personalizados .m, diagramas de flujo
de simulaciones, o diagramas de es-
tado que se adhieren a los estandares
UML. Estos diferentes modelos de
programacion le dan la capacidad de
disenar cada aspecto de su aplicacién
con la sintaxis mas apropiada o para-
digma de programacién. La integra-
cion es también externa; usted puede
compilar su codigo de LabVIEW en
un DLL que puede llamar desde otros
entornos o construir un ejecutable que
se ejecute fuera de LabVIEW.

Acelere su
Productividad con
LabVIEW

Ingenieros y cientificos a nivel
mundial estan utilizando LabVIEW
para resolver sus retos, y la razoéon
es simple: son mas productivos con
LabVIEW que sin él.

Programe en la Forma que Piensa

El primer paso en la solucién de
problemas frecuentemente involucra
una lluvia de ideas con herramientas
tales como una pizarra. Listar ideas,
mapear una posible solucion, y hacer
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un diagrama de flujo son formas dis-
tintas de iniciar. Los nuevos progra-
madores tipicamente reportan curvas
de aprendizaje mas cortas con G que
con otros lenguajes de programaciéon
porque pueden relacionar el cédigo G
con diagramas de flujo y otras repre-
sentaciones visuales de los procesos.
La Figura 2 muestra un diagrama de
bloques de LabVIEW y un diagrama
de una pizarra. Es facil ver cdmo el
proceso pensado en la pizarra mapea
de manera intuitiva el cédigo en el
diagrama de bloques. La naturaleza
visual de LabVIEW también hace mas
facil de entender lo que esta reali-
zando el cédigo, sin leer a través de
paginas de texto.

Las Librerias Incluidas Contienen Fun-
cionalidad Especifica de Ingenieria y
Componentes de Interfaz de Usuario

LabVIEW adapta el codigo de
programacion G para uso de inge-
nierfa y cientifico al incorporar cientos
de funciones y algoritmos que no
estan incluidas en otros lenguajes

de programacion. Ademés de las
estructuras del lenguaje de progra-
macion, LabVIEW contiene funciones
para manipulacion de texto, arrays, y
formas de onda. También cuenta con
APIs para protocolos de comunica-
cion, E/S de archivos, generacion de
informes, y conectividad con bases de
datos. De manera similar, los paneles
frontales de LabVIEW tienen contro-
les e indicadores genéricos tales como
texto, numeros, y botones asi como
controles e indicadores técnicos tales
como graficos, mapas, tablas, ter-
modmetros, diales, y escalas. Con los
indicadores y controles de LabVIEW,
usted puede introducir unidades en
el sistema internacional tales como
4M en lugar de 4,000,000, exportar
datos a herramientas de visualizacién
tales como NI DIAdem y Microsoft
Excel haciendo clic derecho, y mucho
més. Disenado con los ingenieros en
mente, LabVIEW es adecuado para
las acciones comunes y funcionali-
dad que los ingenieros y cientificos
requieren.

Figura 2. LabVIEW

le ayuda a mapear

gréficamente sus pensa-

mientos para codificar

de manera lgica, de la

misma forma que usted

planearl’a un proyecto en

una pizarra.

69



LabVIEW Corner

Figura 3. La tltima
versién de LabVIEW,
LabVIEW 2011 busca
incrementar su pro-
ductividad con nuevas
caracteristicas, mayor
estabilidad, y acceso al
hardware mds nuevo a
través de controladores

de dispositivo integrados.

Innove con Confianza:
El Ecosistema
de LabVIEW le
Proporciona el
Soporte que Necesita

El resultado de esta combinacion
— la habilidad de disefar en la forma
gue piensa, integracién de hardware,
y librerias incluidas — es el poder para
innovar. Como herramienta, LabVIEW
proporciona todo lo que usted nece-
sita para desarrollar sus aplicaciones.
Sin embargo, es el ecosistema que
rodea a LabVIEW el que le ayuda a
innovar con confianza.

Aproveche el Apoyo de la Comunidad
Mundial

La comunidad de LabVIEW es un
ecosistema mundial de ingenieros y
cientificos trabajando en aplicaciones
que van desde una simple medida
de termdémetro en la India hasta el

instrumento més grande del mundo
bajo tierra en Francia. La parte mas
maravillosa de esta comunidad no es
su tamafo, experiencia, o cantidad
de conocimiento, es el entusiasmo
y pasién en estos desarrolladores de
LabVIEW. Ya sea que tenga una pre-
gunta técnica (ni.com/foros), quiera
codigo ejemplo (ni.com/code), ne-
cesite localizar un grupo de usuarios
local o en linea (ni.com/usergroups),
o le gustarfa enviar ideas de nuevas
caracteristicas para LabVIEW (ni.com/
ideas), la comunidad es un grupo
activo que lleva a LabVIEW y a los de-
sarrolladores de LabVIEW a obtener
grandes logros.

Obtenga Acceso a Tecnologia de
Punta a Través de Asociaciones Tec-
nolégicas

El ecosistema de LabVIEW
abarca méas que solo usuarios de
LabVIEW. También incluye lideres

Qué Hay de Nuevo en LabVIEW 2011

Aproveche la Integracion de
Hardware Mejorada y
Compatibilidad con Terceros

Acelere su Productividad
con LabVIEW

Innove con Confianza

Integfacién con Nuevo
Hardware de Adquisicién

Chasis NI
CompactDAQ de 1
ranura

= Digitalizadores de alto
ancho de banda

Desarrollo  Profesional de
Interfaz de Usuario
Paleta silver de controles de
interfaz de usuario
Refresco de interfaz de usuario

Interaccion con la Comunidad
LabVIEW
= Estabilidad de
producto mejorada
= 13 caracteristicas de
LabVIEW Idea
Exchange

Obijetivos de Despliegue y APls

= Procesadores NI
CompactRIO
multintcleo

= Dispositivos NI Single-
Board RIO mas
pequefios

= API| para construir e
implementar
ejecutables
programaticamente

* |nstrucciones de

compilador SSE2 para
ejecucion mas rapida

Programe la Forma en que
Piensa
= 13 caracteristicas de

LabVIEW Idea
Exchange

= APl para operaciones
asincronas

Tecnologias de Abstraccion

= Simulacién de
precision de ciclo libre
con Xilinx 1Sim

= Mejoras drasticas del
tiempo de edicion para
la programacion
LabVIEW FPGA

Compatibilidad Mejorada
= |ntegracién con mas
archivos
personalizados .m con
soporte de estructuras
= Depuracion y soporte
mejorados para
ensambles .NET

Nuevo IP Incluido
= Paleta para funciones
relacionadas con error

= Paleta para nueva
geometria y
manipulacion de

funciones de angulo
= Nuevas funciones de
filtrado y algebra lineal
= Blogue IP de ciclo de
fase blogueada de 3

facac
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en tecnologia con los cuales NI se
asocia dentro de la industria de
test y medida. Estas asociaciones
clave permiten mejorar la expe-
riencia del usuario al incorporar
varias tecnologias en las aplicacio-
nes. Por ejemplo, el enfoque gréfico
se mapea bien a los procesadores
multinucleo, y las asociaciones con
fabricantes clave de procesadores
permiten a NI simplificar multihilos
en LabVIEW a través de caracteris-
ticas tales como afinidad del pro-
cesador en el Timed Loop y el For
Loop paralelo. Otro ejemplo son
los FPGAs. La habilidad de escribir
cédigo gréfico y mapear el cédigo al
pin en un FPGA se estd expandiendo
rapidamente para llevar a LabVIEW
a nuevos mercados y aplicaciones.
Mucho de esto no seria posible sin
el apoyo de los ingenieros de Xilinx,
quienes comparten su APl y proce-
sos de compilacion.

Presentando LabVIEW 2011

LabVIEW 2011 se basa en estos
tres elementos y busca incrementar
su productividad a través de nuevas
caracteristicas, mayor estabilidad,
y acceso al hardware més nuevo a
través de controladores de dispositi-
vo integrados. Esta version también
contiene nuevas caracteristicas y
capacidades que apoyan su inno-
vacién y éxito. La Figura 3 organiza
muchas de las nuevas caracteristicas
en las tres categorias resaltadas en
este articulo. @

La Autora

Shelley Gretlein
shelley.gretlein@ni.com

Shelley Gretlein es directora de
Marketing de Productos de Soft-
ware en National Instruments y es
responsable del desarrollo de la
estrategia y evangelismo mundial
de la plataforma de software de
LabVIEW. Recientemente ella es-
tuvo activamente involucrada con
usuarios pioneros para mejorar las
aplicaciones de disefo de sistemas
roboticos y autébnomos.

Para obtener informacién de-
tallada de las caracteristicas mas
nuevas en LabVIEW 2011, visite
http://www.ni.com/labview/whats-
newy/esa/.
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Analog Devices reduce los costes de
prueba de MEMS con PXIl v LabVIEW

Articulo cedido por National Instruments

NATIONAL
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www.ni.com/spain

Autores: Woody Bec-
kford, Rob Whitehouse
y Dan Weinberg de
Analog Devices Inc.

Figura 1. Al utilizar
LabVIEW con nuestra
instrumentacién PXI,
hemos creado un sistema
de prueba de produccién
de doble emplazamiento
para probar dos disposi-
tivos MEMS en paralelo
y en menos tiempo que
en nuestro anterior
sistema ATE.
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El reto

El desarrollo de un sistema eficiente,
rentable y compacto para las pruebas
de MEMS en los procesos de caracte-
rizacién y produccion.

La solucidon

Utilizacién del software NI LabVIEW
con instrumentacién modular PXI
para crear un sistema de prueba de
MEMS que se pueda utilizar en las
pruebas de caracterizacién y pro-
duccién y obtener una reduccion de
costos de los bienes de capital en
un factor de 11x, una reduccién del
tamano en un factor de 15x, una
reduccién de peso en un factor de
66x y una reduccion del consumo
de energia en un factor de 16x con
respecto a los equipos anteriores de
pruebas automatizadas (ATE) que se
utilizan en la produccién.

Acerca de Analog
Devices Inc.

Analog Devices Inc. ofrece cir-
cuitos integrados (ICs) analégicos, de
sefales mixtas y de procesamiento
digital de sefales (DSPs) que convier-
ten, acondicionan o bien procesan
la luz, el sonido, la temperatura, el
movimiento o la presién en senales
eléctricas para su uso en equipos
electrénicos. Nuestros ICs se encuen-
tran en casi todas partes, incluyendo
automoviles, cdmaras, televisores,
teléfonos celulares, dispositivos mé-
dicos con procesado de imagenes y
equipos de automatizacion indus-
trial.

Durante las Ultimas dos déca-
das, nuestra empresa ha realizado
una importante inversion en sistemas
micro-electromecénicos (MEMS) con
tecnologia de deteccion de inercia.
Como innovadores y lideres en MEMS
y pioneros en la tecnologia de mi-
cromaquinas, hemos producido los
primeros acelerémetros y giroscopios
del mercado IMEMS® (integrated

Micro Electrical Mechanical System)
totalmente integrados, ayudando a
los disenadores electrénicos a incor-
porar en sus disefios la aceleracién, la
inclinacion, los golpes, la vibracion, la
rotacién y el movimiento con varios
grados de libertad (DoF: Degrees-
Of-Freedom). Ofrecemos una gama
completa de soluciones de deteccién
inercial, incluyendo nuestros galar-
donados acelerémetros y girosco-
pios IMEMS, los sensores inteligentes
iSensor™, las unidades de medidas
inerciales (IMU) y los micréfonos di-
gitales IMEMS.

Requisitos para un
nuevo sistema de
prueba MIEMS

Las pruebas de MEMS plantean
una serie de retos para el proceso de
pruebas en produccién. Necesitaba-
mos un sistema de ATE que cumpliera
con las exigencias de nuestro plan de
pruebas del producto con el menor
costo posible, garantizando al mismo
tiempo su calidad. Para cumplir con
nuestras necesidades, nuestra solu-
cion tradicional “Big-lron-ATE” era
demasiado costosa, con prestaciones
excesivas y de grandes dimensiones
para cumplir eficientemente con los
requisitos del sistema de pruebas de-

dicadas a MEMS. Necesitdbamos un
sistema de prueba especifico para la
aplicacién dedicado a nuestros pro-
ductos MEMS que estuviera dotado
de un subconjunto de capacidades de
medida del sistema “big-iron-ATE".

NI PXI vy LabVIEW
ofrecen una
alternativa COTS

Empezamos por evaluar una
serie de opciones como una alter-
nativa a nuestra plataforma ATE de
produccion tradicional. Queriamos
aprovechar la tecnologia COTS (Com-
mercial Off-The-Shelf) tanto como
fuese posible para reducir los gastos
generales requeridos por una solucién
de prueba personalizada. También
necesitdbamos una plataforma de
prueba que fuese lo suficientemente
flexible para adaptarse a los requisi-
tos de las pruebas personalizadas de
MEMS sin sacrificar la velocidad de la
instrumentacion o las prestaciones.

La plataforma PXI de National
Instruments ofrecia la capacidad de
los instrumentos de prueba que nece-
sitdbamos para hacer frente a nuestro
reto. La plataforma PXI es un estan-
dar abierto y ampliamente adoptado
que ha existido durante méas de 10
afios y ha sido implementado por
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diversas industrias. La plataforma PXI
nos da un alto nivel de flexibilidad
y modularidad para desarrollar un
sistema de pruebas especificas de
MEMS permitiendo su reconfigu-
racion para las necesidades de las
diversas pruebas. En el caso de que
hubiese que realizar pruebas en varios
emplazamientos, se podrian duplicar
los recursos de prueba mediante la
conexién de médulos adicionales sin
tener que cambiar nuestro software,
lo que nos permitirfa escalar nuestro
equipo de pruebas cuando fuese ne-
cesario en base a nuestras demandas
de rendimiento de cada momento.
También necesitdbamos que
nuestro entorno de software fuese
facil de usar de manera inherente con

REE * Noviembre 2011

capacidad de crear interfaces de ope-
rador, programa y datos para las he-
rramientas existentes con el fin de fa-
cilitar el proceso de integracion de un
nuevo sistema ATE en nuestra planta
de produccién. Elegimos el software
LabVIEW, que ya era ampliamente
utilizado en nuestro laboratorio de
caracterizacion y disefo, para hacer
frente a estos retos. Habiamos con-
siderado utilizar ANSI C o C++ para
nuestro software de prueba, pero
después de realizar una serie pruebas
comparativas de prestaciones con
respecto a LabVIEW, nos quedamos
impresionados de su rendimiento y
capacidad para aprovechar la tecno-
logfa multindcleo.

Finalmente, hemos desarrollado
nuestra nueva solucién de prueba
de produccion Unicamente con PXI
y LabVIEW. Elegimos National Ins-
truments como nuestro proveedor
de ATE para este proyecto por su
soporte, oferta de productos y pre-
sencia global. NI ofrece la mayor
parte de los equipos de prueba que
necesitdbamos a partir de una sola
fuente. Los ingenieros de campo
locales de National Instruments y los
equipos de ingenieria de sistemas
de todo el mundo proporcionaron
soporte a nuestros equipos de de-
sarrollo a lo largo de este proyec-
to. La flexibilidad del sistema PXI
combinada con la facilidad de uso
de LabVIEW hizo posible que nues-
tros ingenieros disefiaran y crearan
prototipos de nuestra soluciéon ra-
pidamente. Los tiempos de prueba
fueron comparables o mejores con
nuestro nuevo sistema de prueba
basado en PXIy LabVIEW en com-
paracién con el anterior sistema
de prueba ATE de produccién. Nos
sentimos confiados en el desplie-
gue de una solucién de prueba de
produccién basada en PXl y en la
tecnologia de NI para nuestros dis-
positivos MEMS.

Principales ventajas de
utilizar la tecnologia
NI COTS

Nuestro nuevo sistema ofrece
una reduccion significativa en los
gastos de bienes de capital, tamafio,
peso y requisitos de potencia para
las pruebas de produccion de MEMS
utilizando PXI'y LabVIEW.

Ahorro de costes:

La configuracién basica de nues-
tro sistema ATE anterior costaba mas
que todo nuestro nuevo sistema PXI.
El sistema PX| también ocupa muy
poco espacio. De hecho, todo nuestro
sistema es lo suficientemente pequeno
para que fisicamente pueda moverse
en un carrito.

Menor superficie en la planta de pro-
duccién:

El nuevo sistema basado en PXI-
ATE ofrece realmente un sistema de
medida de “tamafo cero”. Dicho siste-
ma es lo suficientemente pequeno para
que fisicamente pueda moverse en un
carrito, ahorrando un espacio valioso
en nuestra planta de produccion.

Un sistema mas pequeno y facil de
usar:

La comparacion del peso entre los
dos sistemas ofrece una importante
reduccion en los gastos de transporte.
Si ahora surge algun problema, se
pueden simplemente intercambiar
los instrumentos PXI disponibles en
el mismo lugar utilizando repuestos
locales o incluso, enviar el sistema
completo de prueba de nuevo a nues-
tros laboratorios de desarrollo desde
la linea de producciéon con muy pocos
gastos. Solo el contenedor utilizado
para el transporte del anterior sistema
ATE costaria tanto como todo nuestro
nuevo sistema de prueba PXI.

Disminucién del consumo:

Anteriormente hemos tenido que
involucrar a nuestro departamento de
servicios con un mes de anticipacion
para modificar las redes eléctricas y los
sistemas de refrigeracion para dar cabi-
da a los sistemas de prueba adicionales.
Ahora, nuestro nuevo sistema PXI es
capaz de empezar a funcionar desde
un enchufe estandar sin requerir ningun
tipo de modificacion.

LabVIEW Corner

Figura 2. Hemos desarro-
llado e implementado
nuestro nuevo sistema

de prueba de MEMS en
su totalidad con PXI y
LabVIEW.

Figura 4. Hemos utiliza-
do para construir nuestro
sistema de prueba de
MEMS unidades de
medida de fuentes,
fuentes de alimentacién,
analizadores de sefiales
dindmicas, E/S digitales
de alta velocidad e
instrumentacién PXI
para la sincronizacién y

temporizacién de NI

Figura 3. Para maximizar
las ventajas en cuanto al
tamafio, peso y costo del
uso de PXI y LabVIEW,
se utilizé la misma
solucién de prueba en el
laboratorio de caracte-
rizacién y en la linea de
produccidn, lo que tam-
bién nos ayudé a evitar
problemas de correlacién
entre el desarrollo y la

produccidn.
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Figura 5 .Nuestro nuevo
sistema de prueba de
MEMS basado en NI
PXI proporciona un
importante ahorro de
costes, espacio fisico y
consumo de energfa en
relacién a nuestro ante-

rior sistema ATE.

Figura 6. Robert
Whitehouse trabajé con
un equipo de ingenieros
para crear sistema de
prueba de produccién
de micréfonos MEMS
basado en PXI, el ahorro
fue 10 veces superior

al costo de los bienes

de capital del anterior
sistema ATE.

Incremento de la calidad de las prue-
bas:

El nuevo sistema mejora la calidad
general de nuestras pruebas. Puesto
que hemos disefado el sistema de
pruebas nosotros mismos, podemos
asegurar que todos los sistemas que
enviamos a las instalaciones de nues-
tras filiales cuentan exactamente con
el mismo hardware y que ejecutan el
mismo programa y secuencias del codi-
go. Ademéds, al ser LabVIEW el software
que controla el sistema, nuestro codigo
de prueba programado es modular y
reutilizable por futuros programas de
prueba o en nuestros laboratorios de
desarrollo.

El mismo sistema de pruebas para la
caracterizacion y la produccion:

La mayor flexibilidad y facilidad
de uso para el desarrollo de la prue-
bas ha permitido a nuestros equipos
humanos utilizar el mismo sistema
en otras fases del proceso de fabri-

LabVIEW Corner

cacién distintas a la de produccién,
incluyendo el disefo, la caracteriza-
cién y la metrologfa. Ahora podemos
usar el mismo equipo ATE en todos
los entornos sin que ello impacte
en el costo. Esto ayuda a reducir el
tiempo de lanzamiento al mercado
e incrementa la calidad de nuestros
productos.

Al utilizar LabVIEW y PXI, hemos
sido capaces de desarrollar una pla-
taforma de prueba para aplicaciones
especificas de MEMS que se puede
escalar desde la produccion hasta
la caracterizacion en el laboratorio,
lo que nos permite reducir nues-
tros costos totales de las pruebas de
MEMS de manera espectacular.

Siguientes pasos

*Construya su propio sistema PXI
*Obtenga mas informacion sobre la
utilizacién de LabVIEW en los sistemas
automaticos de prueba y validacion.
*Obtenga mas informacién sobre el
uso de los productos de National Ins-
truments para las pruebas de semicon-
ductores.

*Lea una entrevista hecha a los ingenie-
ros senior de ADI Rob Whitehouse y Dan
Weinberg. “Al utilizar PXI y LabVIEW
hemos sido capaces de poner a prueba
nuestros dispositivos MEMS reduciendo
en gran manera el costo, peso, consumo
de energia y dimensiones de nuestro
anterior sistema ATE”. @]
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Sistemas de visualizacion industrial

Modulos de color TFT-LCD de Mitsubishi

Electric:

aplicaciones industriales

Mitsubishi Electric Europe BV

MITSUBISHI
AW ELECTRIC

www.mitsubishielectric.

com/bu/tft_led/

Figura 1. Médulo TFT-
LCD (12,1 pulgadas)
con controlador inte-
grado para LED de luz
de fondo

Figura 2. Aplicaciones
TFT-LCD clasificadas se-
gin tamafio y resolucién

de la pantalla

Conventional screen size (in.)
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Los médulos TFT-LCD (Thin Film
Transistor Liquid Crystal Displays)
se emplean desde algin tiempo
extensamente en los entornos mas
diversos, en los que se precisan
aplicaciones de pantalla tactil, ta-
les como interfaces hombre-mé-
quina (Human Machine Interface,
HMI), robdtica y paneles de mando.
Hubo, concretamente, un aumen-
to de la demanda de pantallas de
formato ancho que permiten vi-
sualizar mas informacién en una
pantalla. Asimismo ha aumenta-
do la demanda por productos que
emplean diodos emisores de luz
(Light Emitting Diode, LED) para la
luz de fondo en vez de lamparas
fluorescentes de catodo frio (Cold
Cathode Fluorescent Lamp, CCFL).
Las luces de fondo con LED no sélo
poseen una vida Gtil mas larga, sino
que también permiten renunciar a
los inversores de alta tensidon que
exigen medidas de seguridad y de
reduccién del ruido eléctrico. Los
modulos TFT-LCD revolucionaron
las aplicaciones industriales de los
dispositivos de visualizacion.
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Figura 3. Caracteristicas
claves de los médulos

% industriales de color

" TFT-LCD de Mitsubishi

Electric
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Mitsubishi Electric ofrece una
extensa gama de moédulos de color
TFT-LCD, disefiados para aplicaciones
industriales que garantizan una visi-
bilidad 6ptima, gran confiabilidad y
una vista optimizada. Los productos
que satisfacen mejor las necesidades
de los clientes en lo relativo a equipos
industriales son suministrados por
Mitsubishi Electric, pudiendo ser em-
pleados en practicamente cualquier
lugar, en entornos de luz desde muy
baja hasta intensa y también a tem-
peraturas bajas o elevadas.

Campos de aplicacién

Hoy, los médulos industriales de
color TFT-LCD se emplean en toda
una gama de aplicaciones. La figura
2 muestra el espectro entero de mé-
dulos de color TFT-LCD utilizados en la
actualidad, clasificados segiin tamafo
y resolucién de la pantalla (presentado
en el gje vertical y horizontal, respec-
tivamente).

En el mercado y las aplicaciones
industriales, como en la automati-
zacion de la fabricacion (p. ej. HMI,
terminales de ensefianza de robdtica,
paneles de mando), la pantalla es uno
de los componentes claves, dado que
todas las informaciones importantes
de un equipo de fabricacion automa-
tizada deben visualizarse en la pantalla
para controlar su funcionalidad. En
tales aplicaciones, una elevada fia-

son imprescindi-
bles para facilitar
informaciones
exactas. Dado
que los equipos
de fabricacion
automatizada no
suelen sustituirse
periddicamente,
también revisten
gran importancia
el soporte a largo
plazoy la compa-
tibilidad ascendente. Los médulos
industriales TFT-LCD de Mitsubishi
Electric han sido concebidos para cu-
brir estas necesidades industriales en
lo relativo a tecnologia y soporte.

Caracteristicas claves

Los mdédulos industriales TFT-LCD
de Mitsubishi Electric han sido conce-
bidos para ofrecer un disefio éptimo,
gran fiabilidad y una vista excelente,
garantizando un suministro a largo
plazo de productos unido a una com-
patibilidad ascendente para atender
un amplio espectro de necesidades
de clientes en una extensa gama de
sectores industriales. La cartera de
productos incluye médulos TFT-LCD
de color desde 4,3 a 17,5 pulgadas.
La figura 3 muestra las caracteristicas
claves de estos médulos.

Alta fiabilidad

Los modulos TFT-LCD de Mitsu-
bishi Electric han sido disefiados para
ofrecer un rendimiento 6ptimo en
una extensa gama de temperaturas
(desde -30 hasta 80°C) y bajo todas las
condiciones de servicio con vibraciones
y cargas de choque extremas. Los mo-
dulos TFT-LCD con rendimiento lider
en el mercado de LED de luz de fondo
de larga vida util pueden ser operados
sin inversor, contrariamente a los mo-
delos anteriores que emplearon luces
de fondo CCFL. A una temperatura de
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25 centigrados, las luces de fondo LED
suelen operar durante una vida Gtil de
100.000 horas.

Mitsubishi Electric asimismo ha
desarrollado materiales LCD que man-
tienen la calidad de la imagen también
a elevadas temperaturas asf como
disenos estructurales que reducen a un
minimo los aumentos de la temperatu-
ra local gracias a una disipacion eficaz
del calor generado por luces de fon-
do CCFL/LED. Los médulos LCD para
maquinas de construccién han sido
concebidos para garantizar un rendi-
miento 6ptimo bajo condiciones de
operacion con vibraciones constantes
durante periodos prolongados. Mit-
subishi Electric emplea el know-how
tecnolégico adquirido con los afos
para crear disefios de circuitos que
reducen a un minimo las interferencias
electromagnéticas perjudiciales (EMI).
Los moédulos TFT-LCD son controlados
en un centro de evaluacién interno de
EMI para asegurar que satisfagan los
estandares de productos industriales.

LED/CCFL backlight
temperature-luminance
characteristics.
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Vista excelente

La tecnologia de conversién del
color Natural Color Matrix se emplea
en la mayoria de los circuitos LCD para
garantizar que los médulos LCD ofrez-
can una calidad 6ptima y reproduzcan
colores tan parecidos al color auténtico
del objeto como sea posible. Mitsubishi
Electric ofrece asimismo modelos con
grandes angulos de vision, extendién-
dose 170 grados tanto en direccion
vertical como horizontal para garan-
tizar que la imagen pueda ser vista
exactamente desde cualquier dngulo.

La figura 5 muestra la visibilidad de
un médulo TFT-LCD con &ngulos de vi-
sion super anchos en comparacién con
un mdédulo LCD convencional. Los co-
lores de la imagen visualizadas en una
pantalla LCD convencional varian signi-
ficativamente al verlos desde diferentes
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Conventional LCD

angulos verticales, especialmente desde
abajo. Esto ha limitado la posicién y el
angulo de instalacion de monitores LCD
en varios equipos. Los médulos LCD
con angulos de vision super anchos,
por otro lado, ofrecen una visibilidad
excelente desde cualquier angulo de
vision, garantizando una imagen nitida
y una visibilidad sobresaliente indepen-
dientemente de la posicién o ubicacién
de la instalacion.

Diseno éptimo

Hoy, a los modulos TFT-LCD se
les encuentra en distintas aplicaciones
en una extensa gama de entornos.
Se emplean cada vez mas en los sis-
temas de navegacion GPS utilizados
en automéviles y barcos asi como en
terminales de venta exteriores. Mitsu-
bishi Electric fue una de las primeras
empresas en fabricar pantallas para
exteriores. Repercuten en el disefo
de los modulos LCD para exteriores la
luminosidad, la reflexién de superficie
y las caracteristicas transflectivas.

Mitsubishi Electric ha desarrolla-
do cuatro tipos de médulos LCD de
pantalla ancha de diferentes tamafios.
Tal como se muestra en la figura 6,
estos modelos poseen la misma altura
que los médulos LCD convencionales,
pudiendo ser sustituidos facilmente por
pantallas de relacion de aspecto 4:3.

Perspectivas
Hoy, los médulos TFT-LCD indus-

triales se emplean casi en cualquier
lugar, incluyendo las aplicaciones en

Sistemas de visualizacion i

Super-wide viewing

las que los médulos TFT-LCD de color
jamas fueron empleados previamen-
te. Mitsubishi Electric busca conti-
nuamente soluciones que permitan
satisfacer las necesidades de clientes
industriales en lo relativo a nuevas
tecnologias de visualizacién.

Los patentados mdédulos de color
TFT-LCD con LED de luz de fondo de
Mitsubishi Electric representan una
solucién que ahorra energia, envuel-
to en un paquete pequefo, ligero y
compacto que serad perfeccionado
constantemente.

Debido al extenso uso de telé-
fonos y dispositivos moéviles multi-
funcionales y de alto rendimiento,
la demanda por pantallas tactiles de
visibilidad superior y con capacidad
multi-touch ha experimentado un
enorme aumento en los Ultimos afos.
Mitsubishi Electric se esfuerza para
desarrollar técnicas destinadas a sus-
tituir la capa protectora de cristal por
un panel capacitivo de pantalla tactil
empleando su innovadora tecnologia
de montaje “glass-bonding”. El uso de
paneles capacitivos de pantalla tactil
mejorara significativamente la visibili-
dad de las pantallas LCD y fomentara
las aplicaciones industriales con un
uso frecuento de los monitores LCD
de pantalla tactil.

15.0XGA
1024x768

Figura 4. La luminosidad
de los médulos LCD
equipados con LED de
luZ ([C f()n({() €S Supcri()r
en la gama entera de
temperaturas en compa-
racién con los médulos
LCD que emplean luces
de fondo CCFL.

Figura 5. Comparacién
de un 4ngulo de visién
convencional y un 4ngu-
lo de visién super ancho

desde diferentes dngulos

Figura 6. Médulos TFT-
LCD de pantalla ancha
con configuraciones de

relacién de aspecto 4:3
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Baterias

Revisando algunos conceptos
erroneos sobre Baterias

Dr. Jorge Barreto
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www.mundilec.com
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rrollo

Mundilec s.L.

Tablal. Celdas Primarias

Tabla2. Celdas Secun-

darias

78

Como parte de los articulos que
iremos publicando periéddicamen-
te en nuestra pagina Web, hemos
decidido escribir un pequeno recor-
datorio, sobre aquellos conceptos
que empleamos de forma coloquial
cuando hablamos sobre baterias, y
que son, en su mayoria, erronea-
mente empleados.

El voltaje de una
bateria.

El voltaje de una bateria es la
diferencia de tensién eléctrica que
aparece entre sus terminales -Posi-
tivo y Negativo- cuando realizamos
la medicién del mismo mediante un
voltimetro. Este valor, representa
la tensién de la bateria en circui-
to abierto o también denominado
VOC.

El valor de este voltaje o VOC,
depende de muchos factores, ya
que depende del tipo de bateria,
su configuracién y su estado de
carga.

Las celdas de Pb-acido o Gel,
o de Ni-Cd, o de Li-lon, tendrén
valores distintos. También, si ha-
blamos de un pack, dependerd si
las celdas que lo conforman, estan
conectadas en serie o paralelo o una
combinacién de estos, y dependera
finalmente, del nivel de carga de
cada una de las baterias (celdas)
que conforman el Pack.

Por lo que realmente el valor
de VOC medido, sélo es una orien-
tacion relativamente Util cuando
medimos una sola celda. El mismo
valor carece de mucho significado
a no ser que se tenga otra infor-
macién complementaria. Veamos
un ejemplo;

Si tuviéramos una bateria no
identificada en cuyos terminales
medimos un VOC de 6.5 Volts y
quisieramos determinar a que tipo
o familia de bateria pertenece, de-
beriamos formularnos las siguientes
preguntas:

-(Es del tipo primario o Secun-
dario?

-¢(De qué material esta fabrica-
da? o mas coloquialmente, {Qué
tipo de baterfa es?

-{Es una sola celda o es una
combinacién de ellas?

-¢(Qué nivel de carga tiene?

Pues, intentemos resolver este
problema, a partir de una serie de
conceptos basicos;

Concepto 1.- Los VOC de las
celdas conectadas en serie se su-
man.

Concepto 2.- Los VOC de las
celdas conectadas en paralelo son
iguales.

Concepto 3.-Cada tipo de celda
tiene un VOC tipico, en funcién del
material de que este fabricado.

Concepto 4.-Todas las celdas
deben pertenecer al mismo grupo
quimico. No se pueden mezclar.

{Bastaran estos conceptos ba-
sicos para resolver el problema e
identificar nuestra bateria?

En la Tabla 1, se muestran los
valores tipicos o nominales, de VOC
para las celdas del tipo Primaria 'y en
la Tabla 2 para las Secundarias.

La primera conclusion a la que
llegamos es que nuestra bateria X,
tiene que ser un conjunto de celdas,
dado que ninguno de los voltajes
VOC de las celdas supera los 3.0 Volts
(LIMNO2).

Si los voltajes de las celdas en
Serie se suman, {cual es la posible
combinaciéon de VOC mas proxima
a los 6.5 Volts medidos? Veamos,
podrian ser;

1) 4 celdas primarias de Zn-Aire
VOC=4 X 1.59 =6.36 Volts (error de
-0.14 Volts)

2) 4 celdas primarias de LIFe2,
0 4 de Zn-C, 0 4 de Alcalina, o 4 de

Tipo de Celda (Material)

Voltaje VOC nominal/Celda

Zn-C 1.5 Volts

Zn-Cl H 1.5 Volts
Alcalina(Diéxido de Mn) 1.5 Volts
Zn-Mn 1.7 Volts

Li-Cu O 1.7 Volts

Li-FeS, 1.5 Volts

Li-MnO, 3.0 Volts

Oxido de Mercurio 1.35 Volts
Zn-Aire 1.59 Volts

Oxido de Plata 1.55 Volts

Tipo de Celda (Material)

Voltaje VOC nominal/Celda

Pb Acido 2.0 Volts
Ni Cd 1.2 Volts
Ni MH 1.2 Volts
Ni Zn 1.6 Volts
Li-lon 3.7 Volts

Li Fe (Po4) 3.2 Volts

REE * Noviembre 2011


http://www.mundilec.com

Zn-Mn, ya que todas dan el mismo
valor en serie de VOC=4x 1.5 = 6
Volts (error de -0.5 Volts)

3) 4 celdas secundarias de Ni Zn
VOC=4 x 1.6 =6.4 Volts (error de
-0.1 Volts)

El resto de las posibles variantes
darfa errores mayores a los que he-
mos calculado. Entonces ¢cudl serfa la
conclusion?.. Pues ninguna a ciencia
cierta.

Nuestra bateria podria estar
constituida por un conjunto de cel-
das Primarias con VOC de 1.5-1.59
Volts o de celdas Secundarias de Ni
Zn con VOC de 1.6 Volts.

Este analisis se complica aln
mas si introducimos otro concep-
to:

Concepto 5.- A medida que la
celda pierde carga su VOC disminu-
ye con respecto al nominal.

Concepto 6.- La temperatura
afecta el VOC, el calor lo disminuye
y el frio lo aumenta ligeramente

Esto implica que las diferencias
encontradas, pueden ser debidas
a que nuestra bateria muestra una
pérdida de carga en el momento de
la medicién, o que su temperatura
ha sido muy alta o muy baja, pero,
para discernir todo esto se requie-
ren de otras mediciones comple-
mentarias.

Valores nominales y
serie de baterias

Evidentemente sélo los valores
de baterias; 1.5, 3.0,9.0,12.0y 24
y asi sucesivamente... son valores
multiplos enteros de celdas unita-
rias con VOC de 1.5 Volts. Todas
las otras quimicas tienen valores
relativamente aproximados o por

Baterias

evidentemente, es una primera
aproximacién, pero es un ejemplo,
de como realizar un calculo répido
de las posibles compatibilidades
entre distintos modelos (quimicas)
de celdas.

Si miramos la tabla con aten-
cién, veremos que a medida que el
numero de celdas en serie se incre-
menta, los valores resultantes de la
tension VOC del pack se aleja mas
de los valores “nominales” (1.5, 3,
4.5,6,9, 12y 24).

Otra consideracion a tomar en
cuenta, es que hoy en dia, prac-
ticamente todos los disefos elec-
tronicos basados en sistemas de
alimentacion auténomo (baterias)
permiten una cierta tolerancia en
cuanto a los voltajes de alimenta-
ciéon (£ 10%, +10% y -15%).

&Son sustituibles las
baterias Primarias por
unas Secundarias?

En principio lo son. Siempre
que los voltajes resultantes de la
combinacién de sus celdas, sean si-
milares, como ya hemos analizado.
Recordemos que sélo nos referimos
en este analisis, al voltaje, no a la
morfologia, ni a la capacidad de la
energia almacenada, ni a su rating
de descarga.

(Es posible la situacién inver-
sa? ¢Sustituir una baterfa secunda-
ria por una primaria?

Podriamos decir que si: es po-
sible, siempre que en la aplicacion
donde realicemos la sustitucién
no esté incluido de forma integral
un cargador. Si es este el caso, la
bateria primaria se veria sometida

a un proceso de carga automaética
con consecuencias indeseables y
peligrosas. Pero...

Debemos recordar que mien-
tras una bateria primaria tiene una
densidad energética muy alta -p.ej.
250 W-h/kg para una primaria de
Li- con respecto a una secunda-
ria, basada en la misma quimica
-190 W-h/kg para una secundaria
de Li-lon (Li-lon-Co). La primaria es
incapaz de entregar la energia al-
macenada de forma eficiente para
descargas mayores a unas décimas
de su Energfa (0.1-0.25Cmax) de-
bido fundamentalmente a su alta
resistencia Interna Rs. Un ejemplo
que resulta reconocible a todos, es
que los taladros portatiles no hicie-
ron su entrada en el mercado hasta
que aparecieron las baterias de Li-
lon secundarias que permitian unos
regimenes de descarga de 10-20C.

Nunca sustituya las baterias de
su taladro portatil con baterias pri-
marias....No podra funcionar...... al
menos con la suficiente fuerza...ni el
tiempo suficiente......

Una Regla de Oro que pode-
mos aplicar es que:

Si mi equipo necesita grandes
corrientes, celda secundaria...para
bajos consumos celda primaria.

¢éE Y el coste???....Ese es un
problema que estd muy relaciona-
do con la aplicacién especifica.

Evidentemente las celdas pri-
marias de Li son mucho mas bara-
tas que las secundarias (3-4 veces
p. ej. del tipo R6), pero su capa-
cidad de regeneracion mediante
recarga,-aprox.300 ciclos- la hace
ser competitiva en aquellas aplica-
ciones donde esto es posible. @

el contrario muy alejados.

Veamos una pequena Tabla Calculos Baterias Base
para las baterfas primarias y se- voc
cundarias (Tabla 3). En la misma N2 celdas en Serie 12 & % & 18 i3
hemos marcado en rojo aquellas Primarias
combinaciones en serie, que dan Zn C, Zn-Cl H, Alcalina 1,5 3 4,5 6 9 12 24 48
valores de voltaje suficientemente Zn-Mn, Li-Cu O 1,7 34 51 68 102 136 272 544
aproximados para ser sustituidos Oxido de Mercurio 1,35 2,7 405 54 81 108 216 432
entre si. Zn-Aire 1,59 3,18 4,77 636 954 12,72 2544 50,88

Sin considerar aspectos relati- Oxido de Plata 3,18 636 9,54 12,72 19,08 2544 50,88 101,8
vos a tamano, forma o capacidad,
una bateria Alcalina de 4.5 Volts Secunciaias
(6 Celdas Primarias), podria, teé- Pb Acido 21 42 63 84 126 168 336 672
ricamente, ser sustituida por un Ni-Cd, Ni MH 12 24 36 48 72 96 192 384
pack de 6 celdas de Ni-Zn (Secun- NiZn 16 32 48 64 96 128 256 51,2

. Li-lon 3,7 74 111 148 222 296 592 1184 .,
darias) o por un pack de 3 celdas . Tabla 3. Cdlculos bate-
de Lio-Po(PO4) (Secundarias). Esto LiFe (Rod) H2 O S35, 428 1B 296 SLA 1024 rfas base
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En pocos anos, las FPGAs estan
revolucionando la forma de hacer
electrénica. Su flexibilidad y la ca-
pacidad de integracién de sistemas
embebidos completos en un unico
circuito, similar a la de los ASICs en
la actualidad, ofrecen nuevas for-
mas de afrontar los proyectos y los
productos.

La empresa System-on-Chip
engineering (SoCe) nace en 2010
focalizada en el disefo y en produc-
tos relacionados con logica recon-
figurable. SoCe surge del impulso
conjunto de 10 fundadores con
contrastada experiencia en el sector,
y nuevos jévenes profesionales con
formacién altamente especializa-
da en este campo y con ganas de
afrontar proyectos de gran valor
afadido y tecnolégicamente van-
guardistas.

La sede de SoCe se ha esta-
blecido en el tridngulo que une la
prestigiosa Escuela de Ingenieros de
Bilbao, la sede de la Radio y Televi-
sion Vasca (EITB) y el nuevo Cam-
pus Tecnoldgico de San Mamés. De
esta forma, se auinan las diferentes
sinergias necesarias para impulsar
una empresa de base tecnoldgica
como SoCe.

SoCe, ademas de ofrecer ser-
vicios de diseno a medida, consul-
torfa y formacion a los clientes que
asi lo requieran, ofrece producto
propio con soluciones innovadoras
para diversos sectores. En concreto,
aplicaciones de procesamiento de
video, comunicaciones industriales
y sistemas ruggerizados para So-
fware-Defined Radio (SDR).

A continuacién se presentan
brevemente las soluciones que SoCe
ofrece para estos sectores.

SoCe
Industrial

SoCe esta rea-
lizando una in-
tensa tarea en la investigacién y
desarrollo de soluciones basadas en

#SoCre

system-on-Chip engineering
Zitek Bilbao - ETSI
Alda. Urquijo s/n
48013-Bilbac (Bizkaia)
Spain
VW, S0C-€.COm

FPGA que permitan implementar de
forma escalable y flexible, los nue-
vos estandares que sobre soporte
fisico Ethernet se estan adoptan-
do en distintos campos tales como
la automatizacion industrial, las
protecciones eléctricas o los Smart
Grids.

Como primeros resultados de
esta actividad de I4+D, SoC-e ofrece
el IP core PreciseTimeBasic que per-
mite implementar el estdndar IEEE
1588 V2 (Precise-Time-Protocol) en
diversas familias de FPGAs de Xilinx.
Este IP core realiza un estampado y
un analisis de tramas Ethernet por
hardware, y permite obtener sincro-
nizaciones por debajo del microse-
gundo entre sistemas conectados
a través de LAN convencional. El
RoadMap de evoluciéon de este pro-
ducto incluye versiones para modos
de operacion especiales o sistemas
de alta precisién para funciona-
miento como Grand Master.

SoCe dispone de alternativas en
FPGA para el protocolo de Ethernet
redundante (PRP-Parallel Redundan-
cy Protocol-) y Ethernet en anillo
(HSR-High Availability Seamless Re-
dundancy-).

‘ SoCe
Video

SoCe ha desarro-
llado dos IP cores
para aplicaciones de Video y Broad-
casting: DVBTIQ y VideoCube. Am-
bos IPs pueden ser implementados
en diversas FPGAs del fabricante
Xilinx.

DVBTIQ realiza todo el procesa-
do necesario para generar el par de

simbolos 1Q para la transmision en
RF de Televisién Digital a partir de
un stream de video MPEG2-TS. SoCe
ha adaptado a medida de los clien-
tes este IP a diversas ampliaciones
tales como video cifrado o sistemas
de seguridad.

VideoCube ofrece una alterna-
tiva innovadora para la integracién
de video en tiempo real en pro-
ductos cost-sensitive, tales como
Videoporteros o Sistemas Domoti-
cos. Mediante la combinacion de la
FPGA actualmente més econdmica
del mercado, un microcontrolador
y un display TFT de bajo costo, se
dispone de la imagen de video cap-
turada por cualquier cdmara RGB en
la zona del display indicada por el
microcontrolador. De esta forma, el
microcontrolador queda liberado de
la pesada tarea de procesamiento
de video en tiempo real; sin embar-
go, el IP Core posibilita al microcon-
trolador mostrar mensajes de texto
o imagenes en el propio display
junto con la imagen proveniente
de la cdmara.

La Figura 1 muestra la placa de
evaluacién del VideoCubeEB que
ha desarrollado SoC-e para que los
clientes puedan desarrollar y validar
sus propias aplicaciones basadas
en el IP core VideoCube. Esta placa
incluye un microcontrolador ARM
Cortex-3 de ST-Microelectronics
STM32F101, una FPGA Spartan-6
XC6SLX4, dos entradas para ca-
maras RGB, conexién a Ethernet
controlada por la FPGA, y soporta
hasta tres modelos de Display TFT
diferentes.
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' SoCe
Rugged

SoCe es pio-
nera en Espana
en el disefo de sistemas ruggerizados
basados en el estandar VPX (Vita 46).
VPX es el ultimo estandar VME. Por
un lado, VPX introduce una nueva
topologia de conexion punto a punto
entre slots. De esta forma se pueden
alcanzar tasas de transferencia de
informacion entre placas de decenas
de Gbps. Ademés, esta estandar es-
pecifica unas reglas mecanicas y de
conexionado optimas para trabajar en
entornos muy exigentes tales como
defensa, aeroespacial o transporte.

SoCe ofrece sus propias placas
VPX, bien para procesamiento de
propdsito general, como por ejem-
plo SafeVPX, o todo un conjunto de
placas VPX para aplicaciones de Radio
Definida por Software (SDR).

SafeVPX incluye diversas innova-
ciones que facilitan la implementa-
cion de disenos orientados a aplica-
ciones con requisitos de confiabilidad
(IEC61508, entre otros). Destacan la
proteccion dindmica de la memoria
DDR2 mediante ECC, y el rutado de
la FPGA y de los controladores CAN
para la implementacion de disefios
triplemente redundantes. Ademas,
SafeVPX incorpora tres convertidores
ADC sigma-delta opto-acoplados,
directamente conectados a la FPGA,
orientados a aplicaciones de control.

Las tarjetas para SDR incluyen los
mas novedosos sistemas de conver-
sion ADCy DAC de Texas Instruments
combinados con FPGAs Spartan-6 de
Xilinx. SoCe dispone de tarjetas para
Transmision, para Recepcion y para
Procesado en Banda Base. La comu-
nicacion entre ellas se da a través
de canales de alta velocidad (hasta
10Gbps) soportados por las FPGAs
que albergan las distintas tarjetas en
cuestion.

SoCe puede aportar al cliente
interesado en estos sistemas tanto el
diseno de las FPGAs, el disefo de las
placas electrénicas, como el software
embebido asociado.

En cuanto a este Ultimo aspecto
relacionado con el software embebi-
do, SoCe desarrolla sus aplicaciones
para Linuxy para el sistema operativo
en tiempo real Integrity de Green Hills
(certificado para diversos sectores con
requisitos de confiabilidad).
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Partners

SoCe ha sido recientemente ele-
gida como Empresa Asociada del Xi-
linx Alliance Program, lo que permite
aumentar el alcance internacional de
la misma.

Ademas, SoCe trabaja con di-
versos Partners especializados en di-
versos campos. Por ejemplo, en el
campo de I+D, SoCe mantiene una
estrecha relaciéon con el Departamen-
to de Electrénica y Telecomunicacio-
nes de la Universidad del Pais Vasco.
Este departamento est4 formado por

mas de 120 profesionales en los cam-
pos de la electrénica, telemdtica y
procesamiento de sefal. En el cam-
po de algoritmos de SDR, se trabaja
conjuntamente con la empresa iQUBE
Research. A nivel internacional, SoCe
colabora en diversos proyectos: PCl-
SYSTEMS e IXXAT en Alemania, IZI-
Technology en USA, etc.

En definitiva, SoCe es una em-
presa dindmica e innovadora, con
vocacion internacional y dispuesta
a enfrentarse a nuevos retos y tec-
nologias. Siguenos en http://www.
soc-e.com @

Figura 1. Placa de Eva-
luacion VideoCube

Figura 2. Placas VPX
(Vita 46 y Vita 48.2)
desarrolladaspor SoCe
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DITECOM DESIGN Networking Instrumentacion Monitoriz.acién

E{PERT,, 0 Conectividad industrial

TCP/IP & RS422/485 Network e Conve rsores
- »» USB a RS-232/422/485
—— ' [ b4 . » RS232 a RS-422/485
e el f ' / »> WLan a RS-232/485/422
e / B ... » CAN a RS232
P T o & »> Bluetooth a RS-232/422/485
' - Bp | "~  » Zigbee a RS-232/422/485, Ethernet / Wifi

» Fibra a Ethernet
» RF a RS-232/485

» RS-232/422/485 a Ethernet ,
1 a 8 puertos y E/S digitales, Micro PLC

Repetidores (hasta 1200m)
» RS-485/422, CAN y RS-232

- RS5232 Network
- R3422/485 Network

Serial Device

Toushpanel  SeralDevics  Roizoiass Device ST compatible
m Carril DIN Adquisicion de datos por RS-485
= Ajslamiento de 3000Vdc » E/S Reles, E/S relés de estado solido
m Rangos de temperatura industriales » E/S digitales (hasta 16), E/S analdgicas
m TUnel transparente RS232 - GPRS Con soporte Modbus,

salidas colector abierto, photoMOS

2 canales + disparo externo
hasta 200MHz de ancho de banda |
hasta 128 Mmuestras de memoria [f -

500MS/s de muestreo real y 10GS/s equivalente |
Incluye generador de funciones / AWG *
Decodificador de protocols

Osciloscopios P6000 a 500MHz

4 canales

Ancho de banda hasta 500MHz,
Memoria de hasta 1 Gmuestra
5GS/s de muestreo real
Generador arbitrario

1 millén de capturas por segundo

C/ Canarias 3 local izda Tel: 91 528 54 37 E-mail: ditecom@ditecom.com
28045 Madrid Fax: 91 467 16 10 http://www.ditecom.com
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Toda la potencia y la flexibilidad
de la tecnologia Vel Chip™ en un
formato ‘brick’

Ya estd disponible una nueva y avanzada plataforma de La familia VI BRICK se compone de:

alimentacién modular llamada VI BRICK™ que incorpora los

atributos técnicos superiores de la tecnologia Vel en CHIP y un » Convertidores de bus de alto rendimiento (14 modelos)

encapsulado robusto. + ® Médulos separados tanto para la regufacién (PRM) como para
.- latransformacién/aislamiento (VFW) (18 modelos).

Los VI BRICKs proporcionan una mayor capacidad de . « = = Convertidores CC-CE de elevada eficiencia y densidad de

flexibilidad de disefio. Ellos: = T “potencia de 1.0 a 48V:{‘13 modelos).

= Simplifican la gestion térmica. 3 - }

e Disponen de un encapsulado com pachﬂgba{:erf' il. Descubra lo que esta nuev? Pfﬁen creciente familia de

» Estén conformes con |a normativa RoHS y son temp pue.dn hac sted.

& s de ali
con los procesos de soidadufmma sin plomo. " : m‘gp ;
- 1 y e~ p—'& \\\\\\\\\\\\
,'I %’ “4\ « \, ‘.: &
& i&ﬁﬁ“_

TRANSFORMATION / ISOLATION

FACTORIZED POWER ARCHITECTURE H

—

vicoreurepe.com/WIBRICK ™
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ARROW-IBERIA ELECTRONICA T Wikl

MADRID BARCELONA PAIS VASCO ZARAGOZA VALENCIA LISBOA
91.304.30.40 93.490.74.94 94.336.62.16 / 94.464.44.00 97.632.31.00 96.341.78.86  351.21.471.48.06
91.327.2472 93.330.53.04 94.337.20.59/ 94.464.24.17 97.631.01.43 96.341.7896  351.21.471.08.02
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